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Zamer narodného projektu?

Nazov narodného projektu (dalej aj ,,NP“): SLOVENSKE LABORATORIA PRE CIPY

Ziadatel:

Obchodné meno/nazov

Slovenské centrum pre polovodice

Pravna forma

Zaujmové zdruZenie pravnickych oséb

Sidlo llkovi¢ova 2961/3, 84104, Bratislava - mestska cast Karlova
Ves, Slovensko
ICo 56509499

Poskytovatel: Ministerstvo Skolstva, vedy vyskumu a Sportu SR

Partner, ktory sa bude zt¢astfiovat na implementécii aktivit NP (ak je to relevantné)

na implementaciu tychto aktivit?
Ak ano, na akom zaklade?

Obchodné meno/nazov N/A
Pravna forma N/A
Sidlo N/A
ICo N/A
Zdévodnenie potreby partnera NP3 N/A
Kritéria pre vyber partnera* N/A
Ma partner jedinecné postavenie N/A

V pripade viacerych partnerov, doplnite udaje za kaZdého partnera.

Sumarne informacie o NP

Celkové opravnené vydavky NP (v EUR)

22 499 960,00 Eur

Miesto realizacie projektu (na urovni kraja,
resp. celé tizemie Slovenskej republiky)

Bratislavsky samospravny kraj

Identifikacia hlavnych cielfovych skupin
(ak relevantné)

subjekty verejnej spravy a nimi zriadené subjekty,
vratane subjektov Uzemnej samospravy;

sektor vyskumnych institucii (napr. Slovenska akadémia
vied a jej Ustavy);

vedecko-vyskumni a vyvojovi zamestnanci;
akademicky sektor (napr. vysoké skoly, univerzity);
Studenti vysokych $kél/univerzit;

doktorandi, postdoktorandi a mladi vyskumnici;
mimovlddne neziskové organizacie;

podnikatelsky sektor;

klastrové organizacie.

1 Formular zameru NP predstavuje minimélny obsahovy $tandard, ktory je poskytovatel opravneny dopliat a rozsirovat na zaklade svojich

potrieb.

2 Uviest aj nazov sekcie, ak je to relevantné. Ziadatelom je osoba, ktora Ziada o poskytnutie prispevku do nadobudnutia G¢innosti zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku alebo pravoplatnosti rozhodnutia podla § 13 ods. 2 zdkona €. 121/2022 Z. z. o prispevkoch

z fondov Eurdpskej Unie a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, alebo osoba, ktora predklada zamer NP.

3 Pod partnerom sa rozumie partner ako je definovany v § 3, pism. t) zdkona ¢. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej Unie a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

4 Uvedte, na zaklade akych kritérii bol partner vybrany, alebo ak boli kritérid zverejnené, uvedte odkaz na internetovu stranku, kde su
dostupné. Ako kritérium pre vyber partnera méze byt tieZ uvedena predchadzajuca spolupraca Ziadatela s partnerom, ktora bude nalezite
opisand a oddévodnend, avak nejde o spolupracu, ktord by v pripade verejnych prostriedkov spadala pod pdsobnost zakona ¢. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
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Projekt so Specifickym urcenim nie
pre marginalizované rémske komunity®

Zaclenenie narodného projektu v $trukture Programu Slovensko®

Ciel politiky sidrznosti’ 1 Konkurencieschopnejsia a inteligentnejSia Eurépa vdaka
presadzovaniu inovativnej a inteligentnej transformacie
hospoddrstva a regionalnej prepojenosti IKT

Vyberte polozku.

Vyberte polozku.

Priorita 1P1 Veda, vyskum a inovdacie

Vyberte polozku.

Vyberte polozku.

Specificky ciel RSO1.1 Rozvoj a rozsirenie vyskumnych a inovacnych kapacit
a vyuzivanie pokrocilych technolégii

Vyberte poloZzku.

Vyberte polozku.

Opatrenie (ak relevantné) 1.1.3 Podpora medzindrodnej spoluprace v oblasti vyskumu,
vyvoja a inovacii

Vyberte polozku.

Vyberte polozku.

Suvisiace typy akcii® e podpora zapojenia SR do eurdpskych a medzinarodnych
programov a dalSich iniciativ v oblasti VVal - Vesmirny
program EU 2021 — 2027, Invest, EU, Chips Act, Digital
Europe, Erasmus+, EUSRD.

Zakonné poziadavky

§ 23 ods. 3 zakona €. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurépskej tinie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

1. Dévod uréenia prijimatela NP°

Jednoznacne a strucne zd6vodnite vyber prijimatela NP ako jedinecnej osoby oprdvnenej na realizdciu
NP (napr. odkazom na Program Slovensko, v ktorom je priamo uvedeny prijimatel; odkazom na platné
predpisy, podla ktorych ma prijimatel osobitné, jedine¢né / unikdtne kompetencie na implementdciu

5Zo zoznamu sa vyberie:
- "ano" — ak, projekt bude financovany vyhradne z alokacie so $pecifickym urc¢enim pre marginalizované romske komunity (dalej
len ,MRK“) uvedenej v Programe Slovensko,
- "nie" - ak, projekt nebude v Ziadnej miere financovany z alokacie so Specifickym ur¢enim pre MRK uvedenej v Programe Slovensko,

- "Ciastoéne" — ak, projekt bude z ¢asti financovany z alokacie so $pecifickym uréenim pre MRK uvedenej v Programe Slovensko.

6V pripade zameru NP, ktory sa planuje financovat z viacerych cielov politiky sudrznosti / priorit / $pecifickych cielov / opatreni sa vyberu
z0 zoznamu viaceré polozky.

Zékon €. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej Unie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, Ramec
implementacie fondov a metodicky dokument €. 2 riadiaceho orgénu pre Program Slovensko neobmedzuju, resp. nevylu¢uji moznost spojit
dva schvalené zéamery narodnych projektov do jednej vyzvy, resp. na jeden schvéleny zamer narodného projektu vyhlasit dve vyzvy na
predloZenie narodnych projektov. V takychto pripadoch bude riadiaci organ posudzovat vyzvu tak, aby boli splnené vsetky parametre
schvéleného/schvélenych zameru/zédmerov narodného projektu beric na zretel povolené odchylky.

7V pripade Fondu na spravodlivi transformaciu sa vyberie "-".

8V sulade s informaénym monitorovacim systémom.

2V pripade, ak ide o prijimatela, ktory nie je ureny v Programe Slovensko, alebo ktorého kompetencie nevyplyvaju z osobitnych predpisov
podla zdkona €. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej Gnie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
prislusna komisia pri Monitorovacom vybore pre Program Slovensko schvalenim zameru NP schvaluje aj prijimatela NP. V opa¢nom pripade
sa prijimatel NP neposudzuje.
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aktivit NP priamo zo zdkona; odkazom na ndrodnu stratégiu, ktord odbvodriuje jedinecnost prijimatela
NP a pod.).

Slovenské centrum pre polovodice (dalej ako ,,SK Chips“) - https://www.skchips.sk/sk/ - je neziskova
vyskumna organizacia s unikdtnym postavenim v podmienkach Slovenska. Unikdtne postavenie SK
Chips vychddza z eurdpskej legislativy — Eurdpsky zakon o Cipoch — v sulade s ktorymi ma kazdy
¢lensky $tat EU zriadit unikdtnu instittciu, ktord bude zodpovednd za implementiciu opatreni
definovanych touto celoeurépskou legislativou na narodnej uUrovni. Status vyskumnej neziskovej
organizacie je potvrdeny udelenim osvedéenia o spdsobilosti vykonavat VaV (&islo osvedéenia
2025/8913-E1230 a platnost 14.05.2025 - 13.05.2031).

Z uvedeného dovodu v septembri 2024 Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mlddeze SR,
Ministerstvo hospodarstva SR, Slovenskd technickd univerzita v Bratislave, Ustav elektrotechniky SAV,
v.v.i. a Zvaz elektrotechnického priemyslu SR zalozili SK Chips ako reflexiu na povinnosti a moznosti pre
Slovensku republiku vyplyvajuce z Eurépskeho zakona o Cipoch.

Zakladné ciele SK Chips ako unikatnej organizacie na narodnej Urovni vo vztahu k pripravovanému

zameru narodného projektu su:

1. prispievat k rozvoju ekosystému polovodi¢ovych technoldgii a stvisiacich technoldgii na Slovensku,

2. rozvijat medzindrodnu spolupriacu s podobnymi organizidciami a zdruZzeniami s cieflom zdielat
najlepsie poznatky v danom odvetvi a zastupovat Slovensku republiku na tychto férach,

3. podporovat budovanie narodnej vyskumno-vyvojovej ainovacnej infrastruktiry pre rozvoj
polovodic¢ovych technoldgii a realizovat vyskumné a vyvojové aktivity vlastnymi kapacitami, ako aj
v spoluprdci s relevantnymi vyskumnymi organizaciami,

4. prispievat k posilfovaniu vzdelavania v oblasti polovodi¢ovych technoldgii na trovni strednych $kol
a vysokych skél, ako aj celoZivotného vzdelavania expertov z praxe,

5. prispievat k rozvoju talentu v oblasti vyuzZitia a rozvoja polovodicovych technoldgii, ale aj Sirsie v
oblasti fyziky, vypoctovej techniky a komunikacnych technolégii,

6. monitorovat iniciativy v oblasti polovodi¢ovych technoldgii v Eurépe a vo svete, a vytvorit
atraktivne a transparentné férum na zdielanie informdcii a nazorov najmd prepajanim
zainteresovanych subjektov z akademického, sukromného, neziskového a Statneho sektora,

7. napomahat inovatorom a zacinajucim podnikatelom pri efektivnej implementacii a realizacii
myslienok z oblasti polovodic¢ového ekosystému,

SK Chips ma za ulohu rozvijat a udrZiavat konkurencieschopny slovensky polovodicovy ekosystém,
zamerany na vykonové polovodice a back-endové technoldgie. Poskytuje odborné sluzby pre malé a
stredné podniky (MSP), vyskumné organizacie a sektor automobilového priemyslu. SK Chips tieZ
podporuje transfer technoldgii, ochranu priemyselného vlastnictva, inkubaciu zacinajucich a spin-off
spolocnosti, a posiliiuje vztahy medzi priemyslom a akademickou sférou. Ako narodny pilier
implementacie eurépskeho Zakona o &ipoch ma potencial pomahat MSP° zapoijit sa do eurépskeho
polovodi¢ového trhu a dosiahnut hospodarske prinosy na urovni EU. Jeho cielom je podporovat
vyskum, inovacie, transfer technolégii, vzdeldvanie a vytvaranie sieti na Slovensku, vratane vyskumnej
infrastruktury pre vsetky relevantné subjekty.

Ministerstvo $kolstva, vedy, vyskumu a mladeie SR (dalej ako ,MSVVaM SR“) preto poverilo
organizaciu - Slovenské centrum pre polovodice — vypracovanim zameru narodného projektu, ktory

10 podnikatel'ské subjekty buda moct’ vyuzivat vyskumni infrastruktiru vo vlastnictve SK CHIPS v sulade

S platnymi pravidlami $tatnej pomoci. Finalne pravidla pre vyuZzivanie vyskumnej infrastruktury, ktora vznikne
Vv ramci narodného projektu ,,Slovenské laboratoéria pre Cipy* budu vytvorené za pomoci konzultacii

S pracovnikmi Protimonopolného tiradu SR a v pripade potreby aj s Europskou komisiou.


https://www.skchips.sk/sk/
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bude zamerany na podporu medzindrodnej vyskumno-vyvojovej a inovacnej spoluprace v rdmci aktivit
pilotnych liniek Eurépskeho zdkona o ¢ipoch, jeho suéastou bude aj vybudovanie komplementarne;j
vyskumnej infrastruktury k vybranej eurépskej pilotnej linke €. 3 a suvisiacej infrastruktury potrebnej
na zapojenie sa do tejto spoluprace.

Jedinecné postavenie SK Chips bolo potvrdené aj zo strany Eurdpskej komisie schvalenim projektu
v ramci eurépskeho programu Digital Europe Programme na vytvorenie narodného kompetencné
centra pre polovodice. Koordinatorom projektu — v sulade so svojim unikatnym postavenim a cielmi
je SK Chips, a partneri su: Slovenskd technickd univerzita v Bratislave, Elektrotechnicky uUstav SAV,
Centrum vedecko-technickych informacii SR.

Tieto skutoénosti potvrdzuju unikdtne postavenie SK Chips na Slovensku v oblasti podpory vzdeldvania,
vyskumu, vyvoja a inovdcii zameranych na Cipy a polovodi¢ovy priemysel a odévodiuju aj ulohu SK
Chips ako Ziadatela pre narodny projekt , Slovenské laboratdria pre Cipy“.

2. Odovodnenie vyuzitia NP
Vysvetlite, preco je nevyhnutné realizovat NP, pripadne ako budu vyuzité vystupy projektu.

Polovodice st zakladom akéhokolvek digitdlneho zariadenia a digitdlnej transforméacie Unie a jej
¢lenskych Statov — vratane Slovenskej republiky: od smartfénov a automobilov, cez kritické aplikacie a
infrastruktiry v odvetviach zdravotnictva, energetiky, komunikacii a automatizacie, po vacsinu
ostatnych priemyselnych odvetvi. Aktudlna situacia v oblasti vzdelavania, vyskumu, inovacii
a podnikatelskych aktivit v oblasti Cipov preto ovplyviuje stav v kazdom z odvetvi, ktoré Eurépska unia
povaZuje za kritické!?,

Z uvedeného dévodu Eurdpska Unia zacala implementovat sériu opatreni v rdmci iniciativy ,,Cipy pre
Eurépu®?”, v ramci ktorej sa ma investovat do roku 2030 v tejto oblasti 43 mld. EUR — z toho znaéna
Cast do vyskumnej a inovacénej infrastruktiry formou vytvarania robustnych pilotnych liniek.

Na zapojenie sa do jednotlivych aktivit je nevyhnutné, aby sa Slovensko komplementarnym
spdsobom zapoijilo do aktivit tzv. pilotnych liniek, ktoré budi predstavovat zakladny stavebny pilier
pre vzdeldvanie, vyskum a inovdcie v oblasti ¢ipov v Eurépe. Vzhfadom k tomu, Ze Slovensko nie je
priamo suéastou konzorcii budujucich tieto pilotné linky, jedingm moZnym spdsobom zapojenia sa
do tychto medzinarodnych aktivit je vytvorenie komplementarnej infrastruktiry na Slovensku, ktora
bude navrhnuta v spolupraci s konzorciom prisluSnej eurépskej pilotnej linky. Tento pristup umozni
nasledne priame zapojenie sa slovenskych subjektov do aktivit prislusnej komplementarnej eurdpskej
pilotnej linky €. 3 pre pokrocilé integracie heterogénnych systémov a pokrocilého puzdrenia.

Iniciativa na Urovni Eurdpskej Unie sa bude vykonévat najma prostrednictvom spolo¢ného podniku pre
Cipy — predtym zndmeho ako spolocny podnik pre klucové digitdlne technoldgie. Iniciativa je
podporovana financovanim z programov Horizont Eurépa a Digitalna Euréopa a narodny projekt
»Slovenské laboratéria pre Cipy” je nevyhnutnym predpokladom, aby sa slovenské vzdelavacie,
vyskumné a podnikatel'ské institicie mohli aktivne zapojit do tychto aktivit.

V ramci eurdpskych pilotnych liniek budu financované 4 linky*?, pri¢om tretia je zamerana na oblast,
ktora je prioritou aj pre Slovensko avramci ktorej ma Slovensko a jeho institicie byt aktivne
a zapojit sa do prislusnych vyskumnych a inovaénych aktivit.

11 1.Energetika 2. Doprava 3. Bankovnictvo 4. Infrastruktdra finanéného trhu 5. Zdravotnictvo 6. Pitnd voda 7. Odpadova voda 8. Digitdlna
infrastruktura 9. Verejna sprava 10. Kozmicky priestor 11. Vyroba, spracovanie a distriblcia potravin 12. Obrana 13. Bezpeénost

12 https://www.chips-ju.europa.eu/

13 https://www.chips-ju.europa.eu/pilot-lines-detail/
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Planované vystupy a vysledky projektu uvadzame v casti 11.
Dopad projektu:
Vzdelavanie:

e Priame prepojenie Z8, SS a VS s praxou a najnoviimi technolégiami.

e Podpora popularizacie STEM odborov (veda, technika, inZinierstvo, matematika).

e Podpora stazi a vyskumnych projektov pre Studentov — nové talenty, zastavenie odlivu
Studentov elektroniky/ elektrotechniky, dualne vzdelavanie.

Vyskum a vyvoj:

e Transfer know-how medzi zahrani¢nymi expertmi a domacimi vyskumnikmi.

e Podpora aplikovaného vyskumu a vyvoja (R&D) — testovanie novych Cipov, senzorov, i
materialov v redlnych podmienkach.

e Prepojenie slovenskych univerzit a nové medzinarodné projekty.

Priemysel:

e 7ZvySenie technologickej suverenity Slovenska v kluc¢ovej oblasti polovodicov, ktora je
strategickd pre automobilovy priemysel, energetiku, Al aj obranu.

e Motivacia mladych fudi studovat mikroelektroniku (Cipy), materialové vedy a automatizaciu.

e Zvysenie poctu odbornikov + infrastruktura = prichod novych investorov.

Region BSK a celé uzemie SK:

e Dostupnost jedine¢nej inovacénej infrastruktiry.

e Urychlenie vzniku alebo prichodu deep tech spolocnosti, startupov a spin-offov.

e LepSie napojenie na medzinarodné vyskumné granty — kumulacia vedeckej kapacity v BA kraji
s prepojenim na celé Gzemie SK.

Priklady dobrej praxe z okolitych krajin:

Silicon Austria Labs (SAL) je rakuske narodné vyskumné centrum pre polovodice, zaloZzené v roku 2018
s cielom podporit inovacie a posilnit poziciu Rakuska ako popredného vyskumného centra v tejto
oblasti.

SAL — zakladné fakty a Cisla za rok 2023:

Preinvestovanych cca. 130 mil. EUR z verejnych zdrojov v rokoch 2018-2025 (aj tento fakt ukazuje, ze
prvotné ndrodné investicie si nevyhnutnym predpokladom uspechu — pricom tu ma Slovensko
enormny investi¢ny dlh) a cca. 100 mil. EUR ziskanych z projektovych zdrojov a z priemyslu.

Zakladatelia/akcionari:

e Republic of Austria 50,1 %,

e Austrian Association for the Electric and Electronics Industry (FEEI) 24,95 %,
e Austrian federal state of Styria 10 %,

e Steirische Wirts.-gesellschaft 10 %,

e Upper Austrian Research 4,95 %.

e 15 vyskumnych centier/infrastruktur;
e 350 vyskumnikov z toho viac, ako 50 % zahrani¢nych,
e 198 beziacich vyskumnych projektov v hodnote 51,9 mil. EUR
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Silicon Austria Labs (SAL) je po 8 rokoch od svojho zaloZenia jeden z kltcovych vyskumnych hracov
celoeurdpskej Urovne a sucasne motorom hospodarskeho rozvoja zaloZzeného na inovaciach v Rakusku.

SK CHIPS je institucia, ktorej misia je obdobna, ako SAL -  pricom silnou rozvojovou
strankou/prileZitostou je existencia Eurdpskeho aktu o ¢ipoch a bezprecedentné investicie do ¢ipovych
technoldgii, ktoré budu realizované v nasledujucich rokoch.

Avsak na to Slovensko potrebuje disponovat zakladnou infrastruktirou, silnou unikdtnou instittciou
po vzore SAL — to su zakladné predpoklady, aby Slovensko mohlo benefitovat z tychto iniciativ ako
partner.

SAL - inSpirativne fakty: SK CHIPS — integracia SAL modelov a principov
do NP:

e Vyskumnd infrastruktira pre potreby
akademickej sféry, ako aj priemyslu — ktorej
centrdlnou castou bude pilotna vyskumna
linka komplementdrna k eurdpskej — ako
»vstupenka” do dalSich iniciativ a projektov
— Co prinesie Slovensku dalSie zdroje,
pracovné miesta a podnikatelské prilezitosti
—a s tym suvisiace benefity

e Vytvorenie unikdtneho modelu spoluprace s
priemyslom po vzore SAL — ako vysledok
diskusie s PMU (gestor $tatnej pomoci);
relevantnymi rezortami (MIRRI; MSVVaM SR
a MH SR) a EK.

e Aktivna spolupréca s vyskumnymi
inStituciami v regiéne (STU, UK, EUBA, SAV)
— Zelatelny vysledok — existencia kritickej
masy expertov atraktivnych aj pre priemysel
(stabilizacia/zvysenie
konkurencieschopnosti lokalnych firiem a
prildkanie zahrani¢nych)

e Unikdtna vyskumna infrastruktura sliziaca
tak na nezavisly vyskum v spolupraci s
vyskumnymi institdciami, ako aj spolupracu
s priemyslom - prvotna narodnd investicia
umoznila nasledne ziskavat dalsie financie z
medzindrodnych zdrojov (priama uUcast v
europskych pilotnych linkach);

e Unikdtny model spolupriace s priemyslom
(SAL financuje 50 % 2z kazdého tazv.
kolaborativneho projektu s podnikmi);

e Efektivny model pre spoluprdcu s
univerzitami, vratane vychovy [udskych
zdrojov.

Nasa priorita: unikatny model spoluprace univerzit, VVI a podnikmi

Nasim cielom je za vyuZitia vSetkych moZnosti, ktoré dava eurdpska legislativa v oblasti Statnej pomoci
maximalizovat pozitivny dopad NP na podnikatel'ski obec pésobiacu v oblasti ¢ipovych technolégii —a
to v pripade potreby prostrednictvom pripadnych osobitnych schém S$tatnej pomoci, pripadne inych
nastrojov.

Diskusia o podobe spoluprdce bude realizovana aj za Gcasti zastupcov podnikatel'ského sektora.

Nastroj 1: kolaborativny vyskum Nastroj 2: zmluvny vyskum

Rychla spolupraca na zaklade principu
dopyt-objedndvka-realizacia-prinos pre
podniky,

e Rychle a flexibilné spolufinancovanie
spolo¢ného vyskumu s podnikmi
(preskimanie modelu SAL a jeho mozZnosti
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aplikovania aj v SR — t.j. 50 % prispevok zo e Preskimanie moznosti poskytovania

strany SK CHIPIS na takéto spolocné takychto  sluzieb  za zvyhodnenych

projekty), podmienok  pri  vyuZiti  maximalnych
e Preskimanie moZnosti tzv. in-kind prispevku moznosti, ktoré dava legislativy Statnej

zo strany podniku - ako  Casti pomoci,

spolufinancovania, e Poskytovanie odbornych sluzieb, ako
e DlhodobejSia spoluprdca v ramci kazidého napriklad vypracovavanie technologickych

projektu (2 roky a viac), konceptov, testovacich a meracich sluzieb,
e Mimoriadne rychly proces pripravy projektu Studii uskutocnitelnosti; ,proof-of-concept”

a podpisu zmluvy. sluZieb, prototypovania a pod.

Zhrnutie vyznamu projektu:

1. Sprevadzkovanie vyznamnej vyskumnej infrastruktury SK laboratérii pre Cipy
VyufZitie , best practice” z Uspesnych zahrani¢nych iniciativ (SAL AT),

Zapdjanie sa do novych medzinarodnych vyskumno-vyvojovych projektov
Prilakanie zahrani€énych expertov a prenos know-how na Slovensko,
Zintenzivnenie zapojenia SK priemyslu do eurdpskeho sektora polovodicov

6. Prildkanie novych investicii v oblasti polovodicov pre SR.

nvnhwn

Popis eurdpskej pilotnej linky ¢. 3:

Eurdpska pilotna linka €. 3 pre pokrocilé integracie heterogénnych systémov a pokrocilého puzdrenia
ma zdsadny vyznam pre suverenitu akonkurenénu vyhodu Eurdépy v oblastiach ako su
telekomunikacie, zdravotnictvo, vedecké pristroje a priemyselna vyroba v kfucovych odvetviach pre
Eurépu — ako je automobilovy priemysel, elektrotechnickych priemysel a dalSie. Koordindtorom
konzorcia eurdpskej pilotnej linky € 3 je vyskumny institut Fraunhofer z Nemecka!* a pocas
nasledujucich 4 rokov bude v ramci jej budovania preinvestovanych cca. 730 mil. EUR. Eurépsku pilotnu
linku €. 3 vytvara 10 vyskumnych indtitucii z nasledovnych 8 €lenskych $tatov EU:

e Nemecko — koordinator uz spominany vyskumny institut Fraunhofer,

e Rakusko,

e Belgicko,

e  Finsko,

e Francuzsko,
e Grécko,

e Portugalsko,
e Spanielsko

Eurdpska pilotna linka €. 3 umoini eurépskym pouzivatefom vyuzivat Cipy roznych technoldgii od
akéhokolvek dodavatela (eurépskeho alebo medzindrodného) a ponukne potrebné sluzby, kapacity a
Skolenia pre eurdpske spolo¢nosti, najma malé a stredné podniky, na integraciu a puzdrenie ¢ipov do
novych elektronickych komponentov a systémov.

Platforma schopnosti, ktoré sa maju vyvinut, bude zahfriat nové metodiky charakterizacie,
zabezpecenia kvality, testovania a spolahlivosti (CTR) a ramec spolo¢ného navrhu systému a
technoldgie (STCO) na zabezpecenie kvality, spolahlivosti a rychleho ndbehu vyroby v spolupracujucich
vyrobnych organizaciach.

Projekt eurdpskej pilotnej linky €. 3 pozostava z nasledujucich pracovnych balikov:

1. Heterogénna integrdcia do kvazi monolitickej integracie

14 https://www.ipms.fraunhofer.de/en/press-media/press/2024/APECS-Pilot-Line.html
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. Integracna platforma Chiplet 2.5&3D

. Charakterizacia, testovanie, spolahlivost a bezpeénost
. STCO Design

. Spolupréca v oblasti technolégii

. Demonstratori

. Pristup a sluzby

. Komunikacia a Sirenie informacii

. Exploitacia

10. Riadenie

OCoONOULA WN

Jeho vysledkom budu:

Demonstrator 1: modul systému HPC

Demonstrator 2 : Spracovanie, integrdcia a kontrola Cipov viac-materidlovych senzorov
Demonstrator 3: Fotonicka integracia

Demonstrator 4: Integrdcia RF

Eurdpska pilotnd linka ponukne partnerom a konec¢nym uzivatel sluzby v oblasti STCO dizajn, Chiplet
integracie, heterogénnej integracie do (kvazi-monolitickej) integracie, charakteristiky, testovania
a spolahlivosti.

Samotna eurdpska linka ¢. 3 bola navrhnuta tak, aby bola schopna poskytovat vyskumné, inovacné
a vzdeldvacie sluzby — okrem samotnych vyskumnych institucii — aj nasledovnym podnikatelskym
subjektom, z ktorych mnohé posobia aj na Slovensku.

Zdroj: Konzorcium Eurdpskej pilotnej linky ¢. 3

Narodny projekt by mal pokryvat Uzemie Bratislavského kraja a mal by byt implementovany pocas
rokov 2026 - 2029. Aktivity pilotnych liniek®® patria k jednému z piatich zakladnych pilierov Eurépskeho
zakona o Cipoch, ktoré su Strukturované nasledovne:
1. Vytvorenie dizajnovej platformy
2. Posilnenie existujucich a rozvoj novych pokrocilych pilotnych liniek
3. Budovanie kapacit na urychlenie vyvoja kvantovych cipov a suvisiacich polovodic¢ovych
technologii
4. Zriadenie siete kompetenénych centier v celej Unii
5. Zriadenie fondu pre Cipy na ulahcenie pristupu k dlhovému financovaniu a vlastnému kapitalu,
najma pre startupy, scaleupy, MSP a malé spolo¢nosti so strednou trhovou kapitalizaciou

Zdévodnenie investicie a porovnanie s podobnymi projektami v EU

Projekt Slovenské laboratdria pre Cipy je strategicky zamerany na vyvoj a vyrobu inteligentnych
vykonovych modulov alebo chipletov prostrednictvom technolégii heterogénnej integracie
a pokrocilého puzdrenia (advanced packaging). Vytvara sa domace R&D zazemie v oblastiach, kde
Slovensko zatial nema infrastruktiru, teda vykonové moduly, chipletova integracia. Toto zameranie
cieli na aplikaéne orientované systémy so schopnostou autondmneho rozhodovania v redlnom case.
Vyska investicie tohto projektu (22,5 mil. EUR z toho 16 mil. EUR priamo do infrastruktury) je z nasho
— tab. Cislo 1, zachovdva uroven pre vytvorenie vysokého aplikaéného dopadu. Projekt Slovenské
laboratdria pre Cipy nie je redundantny ku dvom eurdpskym pilotnym linkam (¢. 3 APECS, ¢.4 WBG) ale
naopak vypliuje chybajuci ¢lanok v oblasti inteligentnych vykonovych modulov délezZitych pre

15 https://www.chips-ju.europa.eu/Pilot-lines/
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energetiku, elektromobilu alebo obranu. V porovnani s ostatnymi krajinami zapajajdcimi sa do
pilotnych liniek ¢islo 3 a Cislo 4, tento projekt otvara prvd narodnu pilotnd infrastruktdru, ktora posilni
sebestacnost SR v ¢ipovom vyskume a vytvara aplikacné a testovacie prostredie pre heterogénnu
integraciu a chiplet dizajn.

Tab.¢. 1

Projekt Region Zameranie Vyska investicie
APECS Pilot line EU (hlavne Nemecko +9 | Advanced packaging / 719 mil. EUR
(EU pilotna linka €. 3) krajin vratane Rakuska) chiplet, SiP, heterogénna

integracia
WBG Pilot Line EU (FI, IT, DE) Vyvoj a integracia 362 mil. EUR
(EU pilotna linka ¢. 4) SiC/GaN komponentov

(wide-bandgap),

packaging, testovanie
SiPFAB (Cast pilotnejlinky | Finsko (Tampere) Back-end pre WBG, 40 mil. EUR
¢. 4) packaging, testovanie,

vykonové moduly,

heterogénna integracia
Slovak Chips Labs Slovensko 22,5 mil. EUR
(moinfe . pre;icl)jenie na Heterogénna integracia
pilotnu linku cislo 3 a 4) pre smart power

moduly a chiplety

APECS pilotna linka €. 3: Pokrocilé puzdrenie a heterogénna integracia pre elektronické komponenty
a systémy

Pilotnd linka APECS sa zameriava na najmodernejSie technoldgie puzdrenia a integracie. Poskytuje
odborné sluzby a praktické Skolenia pre skladanie Cipov a elektronickych suciastok do systémov novej
generdcie, ¢o umoznuje inovacie v oblasti vysokovykonnych vypoctov, lekarskych pristrojov a
telekomunikacii. Prostrednictvom nizko-objemovej vyroby s vysokou hodnotou umoznuje APECS
demonstracie konceptov na urovni pokrocilej technologickej pripravenosti.

Pilotna linka ¢. 4 - WGB : Materidly so Sirokym zakdazanym pasmom pre vykonovu elektroniku

Pilotna linka WBG, vedend CNR-IMM v Catania (Taliansko), sa zameriava na vyvoj a integraciu wide-
bandgap materidlov — predovsetkym SiC, GaN, pripadne aj AIN — pre vysokonapatové a
vysokofrekvenéné vykonové polovodi¢e. Ciefom je zvysit energetickl ucinnost a spolahlivost
pokrodilych eurépskych vykonovych a vysokofrekvenénych zariadeni (napr. invertory, menice, RF
aplikacie) a vybudovat pevne zakoreneny eurdpsky hodnotovy retazec pre technolégie s materialmi so
Sirokym zakazanym pasmom (WBG).

SiPFAB, finska ¢ast WBG Pilot Line €. 4 (pdsobi v meste Tampere), sa zameriava na back-end fazu,
puzdrenie a testovanie systémov na baze wide-bandgap materialov (predovsetkym SiC a GaN).

Ocakavané vystupy investicie:

e Technologicky prinos - Pokrocild infrastruktira pre heterogénnu integraciu umozni testovanie
a vyrobu novych smart modulov a Al Cipov,

o Sektorové uplatnenie — Automobilovy priemysel, energetika, obrana, priemyselna
automatizdcia, letectvo, teda vysoko rastlce sektory v Eurdpe,
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e Prepojenie na EU hodnotovy retazec - Integracia s pilotnou linkou €. 3 (APECS) a technickymi
Standardmi WBG linky €. 4,

e Inovacny potencial - Vyvoj novych typov vykonovych modulov s embedded diagnostikou,
prediktivnou udrzbou, decentralizovanym riadenim — kfucové pre digitalnu transformaciu,

e Prenos poznatkov do priemyslu - Otvoreny pristup pre slovenské firmy (prostrednictvom living
lab modelu), rychly transfer technolégii a vyvoj prototypov pre vyrobcov OEM.

Zaver globalny pohlad EU:

e Eurdpsky trh ma fragmentované potreby: automobilovy priemysel, telekomunikacie,
energetika, obrana.

e Inovacie sa presuvaju aj do back-endu — pokrocilé puzdrenie je dalsi kriticky milnik.

e Technoldgie ako chipletové architektiry, inteligentné vykonové moduly a fotonika su
nevyhnutné pre konkurencieschopnost EU.

e Chybaju otvorené R&D pilotné linky a kapacity, ktoré ohrozuju schopnost EU komercializovat
nové riesenia.

e Podpora technologického transferu z vyskumnych organizacii do priemyslu je pre EU velmi
dolezita.

e Vyskum, vyvoj a Specializovany tréning su nanajvys klucové pre zabezpecenie kvalifikovanej
kritickej masy pracovnej sily.

3. Zddvodnenie vyluéenia ,,sitazného postupu” vyberu projektu prostrednictvom vyzvy

Zdbévodnite, preco je vhodnejsie realizovat NP ako vyuZitie ,,sutazného postupu” prostrednictvom vyzvy
(napr. porovnanie oboch spésobov realizdcie projektu, efektivnejSie a hospoddrnejsie vyuZitie
finanénych prostriedkov, efektivnost sluzby poskytovanej cielovej skupine, zabezpecenie standardov
kvality a pod.).

Tento projekt nie je mozné realizovat prostrednictvom klasickej dopytovej vyzvy, kedZe je potrebné sa
napojit priamo na prislusnud eurdpsku pilotnt linku prostrednictvom komplementérnej infrastruktary,
ktora ma nasledne slizit vsetkym relevantnym vyskumnym institticiam v Bratislavskom kraji.

Ako je vidno z diania aj na urovni EU, ide o koordinovant iniciativu systémom zhora nadol — a to z
dovodu, Ze v pripade roztriestenych dopytovych vyziev by boli sice uspokojované individudine
potreby jednotlivych subjektov s podporenymi projektami, aviak na Grovni EU by nikdy nevznikli
navzdjom komplementarne vyskumné a inovacné infrastruktiry, ktoré chybaju a bez ktorych je
eurépsky priemysel silne odkazany na vyrobcov prisluinych technolégii lokalizovanych mimo EU.
Hlavnym cielom narodného projektu “Slovenské laboratdéria pre Cipy” je aplikovanie systémového
pristupu k zdielaniu unikatnej infrastruktiry “narodnej pilotnej linky” a sicasne aj koordindcia vyuZitia
existujucej infrastruktury relevantnej pre oblasti, ktoré pokryva Zakon o ¢ipoch a STEP technolégie a
jej doplnenie aj v priestoroch klucovych vyskumnych institucii v Bratislavskom kraji.

Tieto procesy umoznia vybudovat narodnd vyskumnu infrastruktiru laboratérii relevantnych pre
Cipové technoldgie jednotnymi pravidlami fungovania, ktord bude tvorit fyzickd platformu pre
medzinarodnu vedecku spolupracu v ramci celoeurdpskych vyskumnych struktir vytvorenych v zmysle
prislusnych ustanoveni Zakona o Cipoch. Takto vytvorené pracoviskd budu otvorené pre zaujemcov z
externého prostredia, vratane vysokych skol, Slovenskej akadémie vied a jej vyskumnych ustavov,
podnikatelského sektora, SirSej odbornej verejnosti a zahrani¢nym vyskumnikov za jasne stanovenych
a jednotnych podmienok.

Vyssie spominané pozitivne efekty a zapojenie sa do ¢innosti konzorcia eurdpskej pilotnej linky ¢. 3 by
nebolo moziné dosiahnut dopytovo-orientovanou vyzvou. Partnerom pre konzorcium budujice
ktorukolvek z velkych eurdpskych pilotnych liniek, m6ze byt na strane Slovenska len institdcia, ktora
bude reprezentovat narodné zaujmy Slovenska a nie parciadlne zaujmy dopytového projektu.
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V pripade, Ze sa Slovenska republika chce aktivne zapojit do procesov popisanych vyssie, ktoré sa uz
na urovni EU zadali realizovat, navrhovany zamer narodného projektu je jedinym spésobom, ako
uvedené dosiahnut a zrealizovat s mimoriadne pozitivnymi prinosmi pre Slovensko.

4. Uplatnenie principu partnerstva pri priprave zameru narodného projektu

V pripade uplatnenia principu partnerstva pri priprave zémeru NP podla éldnku 8 NSU, uvedte v tejto
Casti informdciu o partneroch, ktori sa na jeho priprave podielali.

Za partnerov zapojenych do pripravy zémeru ndrodného projektu sa povazuju:

- regiondlne, miestne, mestské a ostatné orgdny verejnej spravy;
- hospoddrskych a socidlnych partnerov;

- subjekty, ktoré zastupuju obc¢iansku spoloc¢nost;

- v ndleZitom pripade vyskumné organizdcie a univerzity.

Ak nezapojite do pripravy zdmeru NP niektorého z partnerov podla ¢ldnku 8 nariadenia o spolocnych
ustanoveniach®’, zdévodnite ich nezapojenie. V pripade, ak ste princip partnerstva pri priprave zdmeru
NP uplatnili, uvedte informdciu zapojeni v tejto casti.

V narodnom projektu sa neuplatriuje princip partnerstva — to znamena, Ze pri implementacii projektu
sa nepocita s priamymi partnermi, ktori budd participovat na implementacii narodného projektu.
Avsak zdmer narodného projektu bol diskutovany so vsetkymi relevantnymi regiondlnymi institdciami,
pre ktorych realizacia narodného projektu prinasa pozitivne efekty a vysoku pridand hodnotu.

Aktualny stav pripravy zdmeru narodného projektu ,Slovenské laboratdria pre Cipy“ je vysledkom
viacrocnej systematickej prace klui€ovych vzdelavacich a vedeckych institicii aich komunikacia aj
smerom krelevantnym ministerstvam, predstavitelom Bratislavského kraja a zastupcov
podnikatelskej obce — jednak cez Uzku komunikaciu a spolupracu so Zvazom elektrotechnického
priemyslu a jednak cez priamu komunikaciu s kfuc¢ovymi podnikatelskymi subjektami p6&sobiacimi
v oblasti ¢ipov. U&astnikmi tychto procesov boli primarne (ale nielen) nasledovné institucie:

e Slovenska technicka univerzita v Bratislave,

e Univerzita Komenského v Bratislave,

e Ekonomicka univerzita v Bratislave,

Slovenska akadémia vied,

Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a mladeZe SR,

Ministerstvo hospodarstva SR,

e Bratislavsky samospravny kraj,

e Zvaz elektrotechnického priemyslu SR.

Okrem samotnej diskusie o koncepcii rozvoja a podpory ekosystému zameraného na oblast Cipov na

Slovensku tieto systematické aktivity boli pretavené do viacerych dolezitych milnikov, ktoré je

mozné oznadit za systémové a narodného vyznamu (vyberdme iba najrelevantnejsie):

1. BolozaloZené Slovenské centrum pre polovodice, ktoré sa ndsledne stalo aj na zaklade rozhodnutia
Eurdpskej komisie koordinadtorom Narodného kompetenéného centra pre Cipy*®

2. Slovenskd technickd univerzita a Ekonomickd univerzita ziskali vyznamny grant z Planu obnovy
a odolnosti zamerany na vytvorenie konzorcia univerzit — projekt je zamerany na zvySenie miery

16 Zapojenie, resp. nezapojenie partnera ako je definovany v § 3, pism. t) zakona ¢. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej Gnie a o
zmene a doplnenf niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov do implementacie projektu nie je predmetom vypliiania tejto ¢asti zameru
NP.

7 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z 24. jina 2021, ktorym sa stanovuju spolo¢né ustanovenia (dalej len ,NSU“).

18 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/chips-competence-centres-strengthen-semiconductor-expertise-across-europe-about-kick
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prepojenia oboch univerzit, pricom tematicky je projekt zamerany aj na oblast technoldgii z oblasti
polovodicov a na vytvaranie spolo¢nych Studijnych programov oboch univerzit v tejto oblasti

3. Vedecké institucie v Bratislavskom kraji sa Uspesne zapojili aj do vyzvy ,transformacné a inovacné
konzorcii“ z Planu obnovy a odolnosti — pricom podporené konzorcid maju tematické zameranie
relevantné k problematike Cipov.

V tomto zmysle sa pri priprave zameru narodného projektu neuplatnil princip partnerstva v zmysle
identifikovania priamych partnerov pre implementaciu narodného projektu. Avsak ako vyjadrenie
suhlasu s realizaciou projektu a zaujmu o vyuzivanie vysledkov a vystupov narodného projektu

predkladame podporené listy od kltcovych partnerov konzorcia, ktoré tvoria prilohu ¢. 3 k tomuto
zameru.

Popis narodného projektu

5. Vychodiskovy stav

a. Uvedte vychodiskové dokumenty na regionalnej, narodnej a eurépskej trovni, ktoré priamo
suvisia s realizaciou NP:

Elektronicky a elektrotechnicky priemysel (EECI) je kfuCovym pilierom slovenského hospodarstva,
pricom sa zameriava na tradi¢nu vyrobu elektroniky aj rastici automobilovy sektor, najma v oblasti
elektromotorov, mikroelektroniky a senzorov. Prechod na e-mobilitu vytvara nové prilezitosti pre
doddvatelov elektrosuciastok. Dolezitym faktorom rozvoja mikroelektroniky je silny automobilovy
priemysel na Slovensku. Stét si stanovil priority v oblasti polovodi¢ov, najma back-end technolégii na
pripravu suciastok a vykonovych modulov, v sulade s planmi na infrastruktiru v susednych krajinach
(Ceska republika, Rakisko, Nemecko) na podporu medzinarodnej spoluprace a vyuzitia pilotnej linky
pre MSP a zacinajuce firmy.
V decembri 2023 bola Ministerstvu hospodarstva SR a MSVVaS SR predlozena Narodnd stratégia pre
polovodice, ktora odporuca:

e rozvoj ekosystému vykonovych polovodi¢ov pre automobilovy priemysel vratane vzdelavania

a infrastruktury,

e rozsirenie vyroby vykonovych polovodicov,

e vyrobu menicov a systémov pre elektro-mobilitu v Slovenskej republike,

e podporu mikroelektronického ndvrhu tychto systémov.
Cielom projektu je posilnit slovensky polovodi¢ovy ekosystém, najma v back-end technoldgiach, a
prispiet k oZiveniu eurépskeho polovodi¢ového priemyslu v stlade s iniciativami Akt o ¢ipoch a Cipy
pre Eurdpu. Tieto iniciativy maju zvysit konkurencieschopnost Eurépy na trhu ECS a zamerat zdroje na
strategické oblasti polovodicovej technoldgie.

Narodny projekt vyrazne posilni potencial Slovenska zt¢astiiovat sa na vyskumnych projektoch EU,
ako aj na spoloénych podnikoch EU. Odomknl sa tym aj rézne moinosti Ucasti na doleZitych
iniciativach EU v oblasti mikroelektroniky v rdmci Aktu o ¢&ipoch, ako aj spustenie narodného
financovania v tejto oblasti. Posilnenim polovodi¢ového a mikroelektronického priemyslu na Slovensku
prispejeme aj k suverenite EU v oblasti tychto strategickych klti¢ovych technolégii a splnime jej ciele
uvedené v baliku Zelend dohoda? a Fit-for-55%°, najma prechodom na "mobilitu s nulovymi emisiami"
a "obnovitelné a nizko-uhlikové plyny".

19 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
20 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
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Narodny projektu priamo prispeje k eurdpskej politike Zelenej dohody a jej cielom transformovat
ekonomiky tak, aby do roku 2050 dosiahli klimatickd neutralitu bez toho, aby bol obmedzeny
hospodarsky rast, a to prostrednictvom udrzatelného vyuzivania prirodnych zdrojov a vyskumu novych
polovodicovych materidlov a modernych energetickych zariadeni. Technolédgia narodného projektu
priamo prispeje k Usporam energie a Spickovym inovacidm v oblasti zelenych technolégii.

Osobitny doraz sa bude klast na vzdeldvanie, aby sa zabezpedila minimalizacia vplyvov a zastavilo sa
prehlbovanie rozdielov v talentoch. Akény plén pre digitdlne vzdeldvanie? a iniciativa Deep Tech
Talent? su $pecificky zamerané na vzdeldvanie, a to zastredujucim spésobom, ktory sa tyka vietkych
vzdeldvacich a $koliacich indtitdcii. Prispevok k akcii Akt o &ipoch a jej strategickym cielom®,

Akt o ¢&poch ma za ciel posilnit konkurencieschopnost EU v oblasti elektronickych sugiastok
investiciami do strategickych polovodi¢ovych technoldgii. Zameriava sa na udriatelny a odolny
hodnotovy retazec v stlade so Zelenou dohodou. Narodny projekt SK Chips podporuje vyskum,
priemysel a infrastruktidru, a je prepojeny s eurdpskymi iniciativami, najma pilotnou linkou ¢. 3.
Iniciativa Cipy pre Eurdpu rozvija technologické kapacity, inovacie a odborné zru€nosti v oblasti
polovodicov.

Najdolezitejsie narodné stratégie a dlhodobé priority

Stratégia vyskumu a inovdcii pre inteligentnu Specializaciu Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027
(dalej len "SK RIS3 2021+") je strategicky dokument definujuci ciele, systém politik a opatreni v oblasti
vyskumu, inovdcii a ludskych zdrojov, ktoré podporia Strukturdlnu zmenu slovenskej ekonomiky
smerom k rastu zalozenému na zvySovani vyskumnych a inovacnych kapacit a excelentnosti v
segmentoch s najvy$sim konkurenénym potencidlom. Stratégia integruje mnohé dalsie relevantné
narodné stratégie, preto sa zameriavame na tento ndrodny strategicky dokument ako na
najrelevantnejsi pre narodny projektu.

SK RIS3 2021+ je postavena na dvoch hlavnych pilieroch:

e Domény inteligentnej Specializacie ako vystupy procesu podnikatelského objavovania, ktoré
sa maju rozvijat prostrednictvom konkrétnych projektov zameranych na vyvoj technolégii,
produktov, rozvoj infrastruktury alebo budovanie platforiem spoluprace;

e Strategické ciele, ktoré sa budu realizovat prostrednictvom systémovych opatreni a verejnych
politik a zaroven reagovat na hlavné vyzvy ekosystému vyskumu, vyvoja a inovacii

SK RIS3 2021+ sa zameriava na transformdciu hospodarstva v oblastiach priemyslu, mobility,
digitalizacie, zdravia, potravin, spracovania prirodnych zdrojov a Zivotného prostredia. Narodny
projektu do tohto strategického transformacného pristupu dokonale zapada.

V oblasti priemyslu sa SK RIS3 2021+ zameriava na zvysenie vlastnej inovacnej kapacity s cielom zvysit
pridand hodnotu vyrobkov a sluZieb a zlepsit konkurencieschopnost domacich vyrobcov v globalnych
dodavatelskych retazcoch. Jadrom tejto vizie je myslienka, Ze vyskumné a inovacné aktivity sa
zameraju na automatizované, robotizované, rekonfigurovatelné a inteligentné systémy pre vyrobné a
logistické nastroje a na zavadzanie technoldgii internetu veci do priemyslu.

Stratégia pristupuje k mobilite ako ku komplexnému hodnotovému retazcu spdjajucemu rdzne
subjekty (vyrobcov vozidiel, poskytovatelov dopravnych sluZieb, dodavatelov technoldgii, mesta a
zédkaznikov), ktorych inteligentné rieSenia maju potencial reagovat na vzajomne prepojené socialne,
hospodarske, environmentdlne a mestské vyzvy. Dolezitym konceptom novej mobility je
multimodalita, t. j. inteligentné prepojenie réznych druhov dopravy s vyuzZitim inovativnych

21 https://www.eitdeeptechtalent.eu/the-initiative/
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1781

23 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en
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obchodnych modelov a pokrocilych digitalnych technoldgii. V Slovenskej republike sa kladie doraz aj
na zlepsSenie pravnych noriem, dopravnej infrastruktury, Standardov a riadenia tejto agendy zo strany
$tatu. Sektorové prepojenia medzi mobilitou/dopravou, digitalizaciou a energetikou sa na globalnej
urovni prehlbuju. Napriklad vyuZivanie umelej inteligencie, mobility ako sluzby (Maa$S) a mobility na
poziadanie (MoD), personalizacia produktového portfdlia vyrobcov automobilov, inteligentny
priemysel a pokrocCila vyroba alebo prienik internetu veci (loT) do mobility, logistiky, rastica
urbanizacia a rozvoj novych druhov dopravy a prace su faktory, ktoré budd mat vplyv aj na rozvoj
mobility a logistiky v SR.

Okrem inych priorit sa SK RIS3 2021+ vyrazne zameriava na oblasti, ktoré su v centre pozornosti zakona
o C¢ipoch, ako napr.:

e automatizacia a robotizacia priemyselnej vyroby,

o priemysel 4.0, ¢im sa zabezpedi odolnost voci vonkajs$im vplyvom: Transformacia priemyselnej
vyroby na vysoky stupen automatizacie a robotizacie v stlade s ciefmi Priemyslu 4.0, podpora
konceptu inteligentnych tovarni v priemyselnej vyrobe na Slovensku a vytvorenie podmienok
pre vyrobu HW a SW komponentov pre potreby automatizacie v dalSich odvetviach

e rozvijat podnikatelské aktivity v Spickovych odvetviach digitadlnej ekonomiky s predpokladom
komparativnej vyhody voci konkurencii zo susednych krajin a dostato¢nou zakladriou
etablovanych firiem alebo perspektivnych start-upov, ktoré spolupracuju s vyskumnymi
institiciami v SR;

Vykonova elektronika a pokrocilé polovodice predstavuju strategické a podporné technoldgie pre cely
rad inovacii a priemyselnych odvetvi zahrnutych do narodnych alebo regiondlnych RIS3 stratégii SR
alebo do programov EU v oblasti vyskumu a inovécii. O ich vyzname pre regién svedé&i Gloha, ktord toto
odvetvie zohrava v slovenskych RIS3 stratégidch, uvedenych v tab. 2. Okrem toho tento sektor
a narodny projekt nebudu sluZit len potrebam regidnu, v ktorom sa bude projekt realizovat, ale budu
podporovat potreby Eurdpy pri vytvarani suverénneho polovodicového priemyslu novej generacie.

Tab. 2 Prioritné oblasti slovenskych RIS3 stratégii:

Hodnotové retazce - preorientovanie ekonomiky na ¢innosti s vy$sou pridanou hodnotou,
ktoré zvysuju pripravenost Slovenska na nové PZI a spoluprace

Identifikacia epicentier kvality: rozvoj odvetvi s najvyssim redlnym potencidlom
prostrednictvom medzindrodnych transformacnych a inovacnych konzorcii

égie

s
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Doména 3: Digitalna transformacia Slovenska
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Detail suladu narodného projektu s RIS3 stratégiou:

Strategicky ciel’ SK RIS3 2021+: 1. Zvysit kvalitu a dostupnost ludskych zdrojov vo VVal; 2. Zlepsit
inovaénl vykonnost a postavenie SR v medzindrodnom porovnani; 3. Zvysit prinos vyskumu k
hospodarskemu rastu prostrednictvom rozvoja kvality VVal;

Zdovodnenie: Tempo konvergencie slovenskej ekonomiky k najvyspelejsim krajinam EU sa vyrazne
spomalilo a SR je v sicasnosti uz na chvoste krajin eurozény.” Slovensko by preto malo tento problém
rieSit prostrednictvom reforiem v oblasti priemyselnej inovativnosti a rekvalifikacie a adaptacie na
zelené hospodarstvo.
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Projekt sa zameriava na rozvoj infrastruktiry v horizontdlnej oblasti, ktorou si moderné cipové
technoldgie, vratane rozvoja a tvorby novych vyskumnych a priemyselnych kapacit, ktoré vedie k
funkénému a medzinarodne konkurencieschopnému ekosystému.

V ramci aktivit sa budu realizovat aktivity zamerané predovsetkym na excelentny prenos know-how v
oblastiach nadstandardného vyskumu progresivnych materidlov a zariadeni pre vykonovu elektroniku,
kybernetickd bezpecnost automobilovych systémov a obehové hospodarstvo.

Ciastkovy ciel SK RIS3 2021+: 1.1 Zvysit spolupracu medzi podnikmi a strednym odbornym a vysokym
Skolstvom vo vzdeldvacom procese; 1.2 Zvysit pocet absolventov prirodnych a technickych smerov
vysokoskolského vzdelania 1. a Ill. stupfia ; 2.2 Zvysit mieru spoluprdce medzi sukromnym a
akademickym sektorom na vyskumnych a inovaénych projektoch; 3.3 Zvysit celkové vydavky na VaV v
sukromnom sektore systémovou podporou jeho aktivit

Zdovodnenie: V projekte sa venujeme nasledujldcim prioritdm narodnej stratégie:

- Hodnotové retazce - preorientovanie ekonomiky na ¢innosti s vy$$ou pridanou hodnotou, ktoré
zvys$uju pripravenost Slovenska na nové FDI a spoluprace

- ldentifikacia epicentier kvality: rozvoj odvetvi s najvyssim redlnym potencidlom prostrednictvom
zamerania vyskumu na rozvoj déleZitého odvetvia priemyslu a to v oblasti vyskumu a vyvoja
polovodicov

- Kultivacia talentov v oblasti navrhovania integrovanych obvodov a vytvorit dobry zéklad pre buddci
rozvoj elektrickych vozidiel a inteligentného vyrobného priemyslu.

- Rozvoj excelentnosti vyskumnych pracovisk v oblasti GaN a SiC pre dalsi rozvoj zloZzenych
polovodicovych suciastok (STU a dalSie akademické vyskumné ustavy vyvinuli velké usilie v oblasti
suciastok GaN a SiC, zatial ¢o vyrobcovia ako onsemi, Muehlbauer dlhodobo pracujd na puzdreni a
testovani automobilovych integrovanych obvodov a vykonovych modulov)

Ciele domény SK RIS3 2021+: Zmenit vyrobny charakter slovenského priemyslu na vyrobno-vyvojovy s
vysokym podielom vlastnych origindlnych inovacii a vyskumno-vyvojovych aktivit, ¢im dojde k
vyraznému zvyseniu pridanej hodnoty produkcie a suvisiacich sluZieb; Zvysit pocet R&D pracovnikov a
podiel vlastnych inovacii vo firmdach, ktoré sa premietnu do atraktivnejsSieho portfélia vyrobkov s
vyssou pridanou hodnotou vyprodukovanych lokalne; Transformovat slovensky priemysel na inovacne
orientovany s perspektivou vytvorit a dlhodobo udrzat pracovné miesta s vysokym podielom kreativnej
(dusevne uspokojivej) prace, ktoré pomézu zvratit odliv mozgov do zahranicia.

Zdovodnenie: V ramci tejto priority sa bude projekt zameriavat na rieSenie problémov a zvySenie
inovacii v Specifickom priemyselnom odvetvi a to v oblasti mikroelektroniky, ktord ma vsak presah do
vSetkych oblasti priemyslu (strojarstvo, elektrotechnika, chémia, farmdcia, biotechnoldgie,
stavebnictvo), ale aj v sektoroch mimo priemyslu (nové materialy a technolégie pre zdravotnictvo,
polnohospodarstvo, IKT a podobne). Aby sa zlepsili moznosti zapajania slovenskych subjektov do
medzinarodnej spoluprace v oblasti polovodi¢ov, planujeme vytvorenie komplexného ekosytému
rieSenia a podpory polovodi¢ového priemyslu na Slovensku formou podpory prioritne malych
a strednych podnikov a strat-upov tak, aby sa dokazali rozvijat a uplatiiovat na celoeurdpske;j
a svetovej Urovni. Takato Ucast podpori dovoz potrebného know-how na Slovensko a zobjektivizuje
realne potreby globalneho trhu a sucasné moznosti ich naplnenia

Cielovy stav domény SK RIS3 2021+:

Cielovy stav prioritnej oblasti 1-1 - Vyssi po¢et R&D pracovnikov a vyssi podiel vlastnych inovacii vo
firmach.
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Cielovy stav prioritnej oblasti 1-3 - Inovativne rieSenia a vyvoj v oblasti progresivnych technoldgii a
materialov aplikovanych

v priemysle s ohladom na ochranu Zivotného prostredia a Usporu prvotnych surovin; Vyssi zaujem a
posilnena ochrana dusevného vlastnictva podnikov na Slovensku cez zvySeny pocet

patentov a Uzitkovych vzorov.

Zdovodnenie: Projekt ma za ciel okrem vybudovania narodnej vyskumnej infrastruktury aj podporu
inovacii a zvySenie aktivit v oblasti polovodi¢ového priemyslu a podporu zvySenia poctu R&D
pracovnikov a zamestnancov s kvalifikaciou a zru¢nostami v sulade s implementaciou konceptu
priemysel 4.0 sa premieta do atraktivnejSieho portfélia vyrobkov s vysSou pridanou hodnotou
vyprodukovanych lokdlne. Aby sa zlepsili moZnosti zapajania slovenskych subjektov do medzinarodnej
spoluprace v oblasti polovodicov, pldnujeme vytvorenie komplexného ekosytému rieSenia a podpory
polovodi¢ového priemyslu na Slovensku formou podpory prioritne malych a strednych podnikov
a strat-upov tak, aby sa dokazali rozvijat a uplatriovat na celoeurdpskej a svetovej Grovni. Takato ucast
podpori dovoz potrebného know-how na Slovensko a zobjektivizuje redlne potreby globalneho trhu a
suc¢asné moznosti ich naplnenia. S tym je spojena aj podpora inovdcii v oblasti inovativnych rieseni
a podpora vyvoja v oblasti progresivnych technoldgii a materidlov a zaroven s tym suvisiaca posilnend
ochrana dusevného vlastnictva.

Doména SK RIS3 2021+: Inovativny priemysel pre 21. storoCie
Prioritna oblast:

1-1 Automatizacia a robotizacia vyroby a sluzieb

1-3 Progresivne technolégie a materialy

Zddvodnenie: V rdmci tejto priority sa bude projekt zameriavat na riesenie problémov v Specifickom
priemyselnom odvetvi ato v oblasti mikroelektroniky, ktora ma vsak presah do vSetkych oblasti
priemyslu (strojarstvo, elektrotechnika, chémia, farmacia, biotechnoldgie, stavebnictvo) ale aj v
sektoroch mimo priemyslu (nové materialy a technoldgie pre zdravotnictvo, pofnohospodarstvo, IKT a
podobne). Aby sa zlepsili moznosti zapdjania slovenskych subjektov do medzinarodnej spoluprace
voblasti polovodiov, planujeme vytvorenie komplexného ekosytému rieSenia a podpory
polovodi¢ového priemyslu na Slovensku formou podpory prioritne malych a strednych podnikov
a strat-upov tak, aby sa dokazali rozvijat a uplatriovat na celoeurdpskej a svetovej Urovni. Takato Ucast
podpori dovoz potrebného know-how na Slovensko a zobjektivizuje redlne potreby globalneho trhu a
sucasné moznosti ich naplnenia.

Transformacny ciel SK RIS3 2021+:

e Transformovat priemyselnu vyrobu na vysoky stuper automatizacie a robotizacie, podporovat
integraciu inteligentnych digitalnych technoldgii do procesov vyroby pri prechode na
inteligentné tovdrne, ako aj zavadzanie hardvérovych a softvérovych rieSeni pre potreby
automatizacie vyroby a sluZieb a vytvarat podmienky pre vyskum a vyvoj a zavadzanie umelej
inteligencie v priemyselnych procesoch.

e Intenzivny vyskum a vyvoj a zavadzanie inovativnych technoldgii a materidlov, prinasajucich
inovativne rieSenia s vysokym potencidlnym pozitivnym vplyvom na spoloénost v
perspektivnych oblastiach potrebnych pre udrzatelny hospodarsky rozvoj, ¢im sa sucasne
podpori rast exportnych prileZitosti.

Zdovodnenie: Projekt nadvazuje na oba transformacné ciele ato prioritne vdaka jeho zdmeru

podporovat vyskumno-vyvojové aktivity cielené na vlastné origindlne rieSenia prostrednictvom
poskytovania priestoru narodnej pilotnej linky pre rozvoj priemyslu a jeho pozdvihnutie na uroven
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Priemysel 4.0. Sucasna priemyselna vyroba prechddza transformacnou revollciou spojenou s
vyznamnou automatizaciou a robotizaciou procesov. Vysoky podiel zahrani¢nych firiem na celkovom
pocte firiem a ich subdoddvatelov p6sobiacich na slovenskom trhu vo viacerych odvetviach (napr.
automobilovej vyroby, elektrotechniky, alternativnych zdrojov energie, uskladfiovania a transformacie
energii a pod.) a ich subdoddvatelov v SR vytvara dobré predpoklady pre prichod inovativnych firiem z
tychto oblasti. Ciefom projektu je aj podporovat inovativne rieSenia s vysokou pridanou hodnotou
polovodicov, aby sa dosiahla dlhodobd konkurencieschopnost a udrzatelnost tohto sektora na
Slovensku. Podpora inovacii prinesie potrebny priestor nielen v oblasti priemyslu, aplikovaného
vyskumu a vyvoja, inovativnych start-upov, ale aj pre kreativnych mladych ludi.

Tematicka oblast podpory SK RIS3 2021+:

1.1.1. Vyskum, vyvoj a integracia HW a/alebo SW v oblasti automatizacie a na robotizované systémy
a prislusenstvo.

1.3.6. Vyskum a vyvoj prelomovych/tplne novych technoldgii

Zdovodnenie: Projekt ma za ciel vytvarat priestor podpory pre zabezpelenie vzniku
konkurencieschopnych produktov v roznych oblastiach priemysel, ktoré nadvazuju na polovodicovy
ekosystém s dobrym exportnym potencidlom v portféliu vyrobkov priemyslu na Slovensku na zaklade
vlastnych inovacii, aby benefity z vy$sej pridanej hodnoty ostali na Slovensku.

Narodna pilotna linka bude svojimi aktivitami podporovat nové originadlne rieSenia vytvorené na
Slovensku, aplikované v praxi s jasnym socio-ekonomickym prinosom (zvySenie pridanej hodnoty
vyroby, zniZenie environmentdlnej zataze. Tieto rieSenia budu zarovern podporované a efektivne
transferované do praxe. Projekt minoritnou ¢astou dba aj na zlepsenie ochrany dusevného vlastnictva
vytvoreného v SR ato poskytovanim sluZieb, ktoré maju zjednodusit pre MSP a start — upy jeho
ochranu. Nakolko je potrebné pozdvihnutie polovodi¢ového ekosystému na Slovensku, projekt cieli k
zvySenie poctu technologickych startup a spinoff spolocnosti (vytvorenie priestoru pre kreativnych
mladych ludi).

Dalsie relevantné stratégie:

e Narodna stratégia vyskumu, vyvoja a inovacii 2030 - hodnotové retazce - preorientovanie
ekonomiky na ¢innosti s vy$sou pridanou hodnotou, ktoré zvysuju pripravenost Slovenska na nové
PZl a spoluprace a identifikaciu epicentier kvality: rozvoj odvetvi s najvyssim redlnym potencidlom
prostrednictvom medzinarodnych transformacnych a inovaénych konzorcii

e Stratégia digitalnej transformdacie Slovenska 2030** sa samostatne venuje oblasti
mikroelektroniky na Slovensku a pripisuje jej vyznamnu ulohu v transformdcii slovenského
hospodarstva a priemyslu. Narodny projekt je plne v stlade s planmi tohto dokumentu.

e Stratégia rozvoja elektro-mobility v Slovenskej republike a jej vplyv na narodné hospodarstvo
Slovenskej republiky?® sa venuje problematike vykonovej elektroniky, ktort povaZuje za jednu z
kfucovych oblasti rozvoja elektro-mobility na Slovensku.

Komplementarita s vyzvou "PSK-MSVVM-022-2025-DV-EFRR", Nazov vyzvy: ChipsJU CCC - Podpora
ucasti v aktivitach Eurépskeho aktu o cipoch — ChipsJU ,,Chips Competence Centre” a projektom
»Slovenské kompetencné centrum pre polovodice a back-end technolégie”:

Narodny projekt ,Slovenské laboratéria pre Cipy” nadvazuje na predloZeny projekt ,Slovenské
kompetencné centrum pre polovodice a back-end technoldgie”. Hlavnou zasadou spoluprace oboch

2 https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2023/01/NSDZ-a-AP.pdf
% https://www.mhsr.sk/uploads/files/QeKrkpWz.pdf
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projektov je vzajomné vyuzivanie vysledkov tak, aby sa dosiahlo maximalizovanie dopadu na
polovodicovy priemysel abudovanie polovodi¢ového ekosystému. Cielom projektu Slovenské
kompetencné centrum pre polovodi¢e a back-end technoldgie je prioritne podpora budovania
slovenského polovodicového ekosystému prostrednictvom poskytovania sluzieb na Udrovni
vzdeldvania, tréningov, knowledge transferu (najma trasfer vedomosti z vedecko-vyskumné spektra na
Slovensko) a orientacia na rozvoj soft aktivit v oblasti podpory vzniku start-upov a MSP s dérazom na
dodrziavanie pravidiel Statnej pomoci.

Hlavnym ciefom narodného projektu ,Slovenské laboratdria pre Cipy“ je vybudovanie narodnej ¢ipovej
infrastruktury, ktord zabezpeci technologicky rozvoj nielen na Urovni vedecko-vyskumnych kapacit, ale
aj na urovni rozvoja vsetkych typov podnikov a prioritne SME a start-upov v oblasti innosti suvisiacimi
s ndvrhom, dizajnom back-end technoldgii.

Oba projekty su vzdjomne komplementdrne, avSak nedochdadza pri ich implementacii v duplikovaniu
financovania, ktoré je jasne oddelené deliacou liniou na jeden strane narodného projektu cielene
orientovane]j na rozvoj budovania infrastruktury a jej vyuzivania pre Siroku $kalu ciefovych skupin na
ich rozvoj a naslednu tvorbu pridanej hodnoty a na druhej strane kompetenénym centrom, ktoré bude
iniciativy v oblasti podpory polovodi¢ového ekosystému realizovat formou ,soft” aktivit
a poskytovanim sluZieb aj v spolupraci s partnermi konzorcia, ktori Kompetenéné centrum tvoria (SK
Chips, STU, EIU SAV, CVTI).

b. Uvedte predchadzajtice vystupy z dostupnych analyz, na ktoré nadvéazuje navrhovany zamer
NP (Statistiky, analyzy, studie,...):

Polovodice a mikroelektronika zohravaju v sicasnej spoloénosti kiti¢ovu ulohu. Digitdlna transformdcia
Eurdpy je Uzko spojend s oZivenim polovodi¢ového a mikroelektronického priemyslu?. Polovodi¢ovy
priemysel celil v poslednych rokoch vyznamnym vyzvam v désledku celosvetovych odstavok,
zvy$eného dopytu a obmedzenej ponuky a geopolitického napétia, ¢o vyvolalo retazové ucinky na
odvetvia, ktoré si na nich zdavislé. Nedostatocna suverenita Eurépy v tejto oblasti sposobila
zranitelnost voci tymto otrasom. V sucasnosti Eurdpa vyrdba menej ako 10 % svetového trhu s
mikro¢ipmi (obr. 1)%'.

Where Can the Most Chips
Be Manufactured?

n of glob

Forecast: Estimated talent gap in Europe’s semiconductor landscape in 2030

onductor fabricating capacit
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Source: Statista (2023); Bertelsmann Stftung (2023); Destats (2023) European Centre for the Development of Vocational Training (2023); PwC Global Workforce —
Hopes & Fears Survey (2022); Metis (2023): European Chips Act (2022); Eurostat (2022); Stralegy& analysis

Obr. 1 Percentudlne rozdelenie vyroby polovodicovych cipov medzi jednotlivé regiény sveta®® a odhadovany nedostatok
talentov v polovodicovom priemysle?®.

Predtym sa eurdpska priemyselna politika zameriavala na podporu inych oblasti hospodarstva, zatial
¢o finan¢né prostriedky na vyskum sa pridelovali na projekty spoluprdce prostrednictvom otvorenych

26 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28102/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
27 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en

28 https://www.statista.com/chart/31371/distribution-of-global-semiconductor-fabricating-capacity
29 Veugelers, R. (2010) Assessing the potential for knowledge-based development in transition countries, Bruegel Working Paper 2010/01
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sutaznych vyziev. Tieto sutaze sice podporuju vyskumnikov svetovej Urovne a prevratny vyskum, ale
&asto prehlbuju rozdiely v znalostiach medzi regiénmi s réznou troviiou inovécii.*° To obmedzuje vplyv
tychto politickych nastrojov na produktivitu, rast a tvorbu pracovnych miest v regidonoch s tradi¢nou
odbornostou v odvetviach, v ktorych by sa mohli vytvorit konkurenéné vyhody, ale kde sa stucasna
uroven inovacného ekosystému povaZuje za miernu.2! To odraza skusenosti Slovenska, ako sa uvadza
v Stratégii inteligentnej Specializacie, kapitola 4.1.7 uvadza: "Tempo konvergencie slovenskej
ekonomiky k najvyspelej$im krajindm EU sa vyrazne spomalilo a SR je v si€asnosti uz na chvoste krajin
eurozény.“®

Inteligentnd Specializacia predstavuje prilezitost zvratit pokles eurdpskej excelentnosti v
polovodicovom priemysle. Vyberom sektorového zamerania, v ktorom si region moze vytvorit
konkurenéni vyhodu, méze inteligentnd Specializicia podporit rast zaloZeny na znalostiach,
koordinovat vsetkych klucovych strategickych partnerov s ciefom vyuzit ich silné stranky, rozumne
investovat a stimulovat udrzatelny rozvoj a zaroven podporovat spolupracu a zvySovanie kvalifikacie.
To potom vytvara excelentnost, ktord nasledne pohana pozitivny cyklus prelievania, zvysenych
vonkajsich investicii, udrzania a prildkania talentov, vytvarania pracovnych miest, hospodarskeho rastu
a zniZovania inovaénej medzery®. Takdto odvetvova $pecializicia moze vychadzat z rozsiahlych
skusenosti Slovenska s cielom prekonat vyzvy, ktorym Celi eurdpsky priemysel vykonovej elektroniky a
polovodi¢ov. To bude mat zdsadny vyznam, ak ma Eurépska Unia (EU) dosiahnut svoj ambiciézny ciel
zvysit svoj podiel na svetovom polovodi¢ovom priemysle z 9 % na 30 % do roku 2030%.

Narodné a eurdpske analyzy naznacuju, Ze Slovensky polovodicovy priemysel ma dlhodoby vyvoj, avsak
v sUcasnosti je vo faze reStrukturalizacie a zvySovania konkurencieschopnosti. Podla Statistik je jeho
ekonomicka vykonnost nizsia v porovnani s ostatnymi €lenskymi $tatmi EU, pricom investicie do
sektora su stale nedostatocné. Globalna Cipova kriza, vyvolana kombinaciou pandemickych vplyvov a
geopolitickych napéati, zdbraznila zavislost od dovozu a ukdzala rizikd narusenia globalnych
hodnotovych retazcov. Eurdpska Unia reagovala prijatim Eurépskeho zakona o ¢ipoch, ktory stanovuje
legislativne a finanéné stimuly na podporu domacej vyroby, s cielom dosiahnut strategicku
sebestacnost a odolnost sektora.

Analyza ukazuje, Ze podiel eurdpskej mikroelektronickej produkcie klesol zo 40 % v roku 1990 na
priblizne 8 % v roku 2020, €o je spésobené nizkymi vyrobnymi nakladmi v Azii, najméa vy33imi cenami
energie a prace v Eurdpe, ako aj narusenim dodavatelsko-odberatelskych retazcov. Tento trend
vytvara geopolitické a bezpecnostné rizikd, kedZe zavislost od dovazanych komponentov oslabuje
schopnost odolavat globalnym krizam, ako bola préve aktuélna kriza ¢ipov ovplyvnena COVID-19.

V kontexte slovenského polovodi¢ového sektora je klu¢ové zvysit strategicku suverenitu a aktivne sa
zapojit do eurdpskych iniciativ na Grovni navrhu a vyvoja polovodi¢ovych komponentov, vratane back-
end technoldgii a vykonovych modulov. Hoci Slovensko stratilo vlastnu vyrobnu kapacitu na vykonové
tranzistory a polovodicové Cipy, zachovalo si vyskumné a vyvojové kapacity zamerané na polovodicové
materialy ako GaN a Ga,0s. Sucasné investicie do modernizacie vyskumnych zariadeni, vratane MOCVD
reaktorov, umoznili rozsirenie kapacit na vyskum progresivnych polovodic¢ovych prvkov, avsak dalSim
kfu€ovym krokom je rozvoj technologickych procesov montaZze, zapuzdrenia a spolahlivostného
testovania tychto prvkov.

Pre preklenutie existujucich medzier medzi ndvrhom, vyvojom a praktickou implementaciou v realnych
vyrobach je nevyhnutné zabezpedit prvky prenesenia technoldgii a know-how v oblasti skladania,

30 Frietsch, R., Rammer, C., & Schubert, T. (2015). Heterogeneity of innovation systems in Europe and Horizon 2020. Intereconomics, 50(1),
4-30.

31 Draft Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the Slovak Republic 2021-2027

32 De Falco (2020) How Smart Specialisation Strategies can impact the EU economy after Covid-19 Policy Paper, IDRN

3 https://www.weforum.org/agenda/2022/09/a-revitalized-semiconductor-industry-will-drive-europes-digital-future/

34 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk

20



Spolufinancovany
Eurépskou Uniou

puzdrenia a testovania, ako aj rozsirit infrastruktdru na Slovensku, ¢o by umoznilo celistvé rozvijanie
integrovanych vykonovych systémov s vyuzitim novych polovodi¢ovych materidlov a technoldgii.
Takymto spbsobom moéze Slovensko vyrazne prispiet k posilneniu eurdpskej vyrobnej kapacity a
zabezpedit strategické technologické infrastrukturne zaklady pre buddci rozvoj high-tech odvetvi.

SWOT Analyza:
Silné stranky Slabé stranky
Silné zdzemie vautomobilovom priemysle | Nedostatocny ludsky potencidl na Slovensku

vytvara vysoky predpoklad vyuZzivania narodnej
infrastruktdry pre existujuce odberatelské
retazce na Slovensku.

(kvalifikovana pracovna sila) a pocet vhodnych
absolventov VS $tudia pripravenych posobit
v oblasti modernych Cipovych technolégii.

Spolo¢né vyskumné témy na urovni vedecko-
vyskumnych institucii a univerzit v Bratislavskom
kraji zamerané na vykonové polovodice a silnd
koncentracia kritickej masy vyskumnikov
a inovatorov v Bratislavskom kraji — ¢o vytvdra
prirodzeny potencidl spoluprace s okolitymi
regionmi taktieZ sa orientujucimi na cipové
technoldgie v Ceskej republike a Rakusku.

Malo rozvinuty polovodiovy priemysel na

Slovensku.

Vyznamné zapdjanie sa vedecko-vyskumnych
institdcii a univerzit v Bratislavskom kraji do
medzindrodnych projektov EU aj s prienikom na
aktudlne mozZnosti financovania projektov
v rdmci iniciativy Chips JU.

Podkriticka infrastruktira pre vyskum a vyvoj
a inovacie a chybajuca vyskumna infrastruktura
komplementdrna k aktudlne budovanym
eurdopskym pilotnym linkam (v podobe narodnej
pilotnej linky).

Sulad planov pripravovanej pilotnej linky s cielmi
a viziami na urovni Chips JU.

Nedostatocne rozvinuté Studijné programy
voblasti polovodiCov, nizky pocet novych
Studentov amaly zdujem mladej generacie
o tuto oblast.

Komplementarnost  navrhovanej  narodnej
pilotnej linky s eurdpskou pilotnou linkou ¢. 3
a doplnkovo aj s pilotnymi linkami ¢. 4 a 5.

Strategicka geografickd poloha Slovenska
a planovanej vyskumnej experimentalnej
narodnej pilotnej linky vzhladom na nadvazujuce
existujice/planované investicie tak na irovni EU
(Chips Act/STEP Technoldgie), ako aj investicie
na urovni podnikatelského sektora.

PrileZitosti Ohrozenia
PrileZitost zapojenia sa do nosnych aktivit | Odklonenie EU od &ipovej stratégie.
Eurépskeho zdkona ocipoch atym aj do | Eliminacia: Vypracované strategické plany

polovodi¢ového hodnotového retazca (v oblasti
vzdelavacich, vedeckych, inovacnych
a podnikatelskych aktivit) v Eurdpe ato
vratane financnych prinosov pre Bratislavsky kraj
a Slovensko.

rozvoja polovodi¢ového ekosystému v Eurdpe aj
po rok 2029.

Prilakanie novych medzindrodnych vyskumno-
vyvojovych projektov a investicii na Slovensko
a vytvorenie silnych pozitivnych spin-off efektov
voblasti zaujmu mladej generacie o oblast

Neschvélenie zdmeru narodného projektu
»Slovenské laboratéria pre Cipy” v plnom
rozsahu a nedostatok finanénych prostriedkov
pre jeho plnohodnotné dobudovanie.
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modernych Cipovych technoldgii — ako zakladu, | Elimindcia: Dostato¢né zdbvodnenie prinosov
pre  postupné vytvdranie  kvalifikovanej | vybudovania narodnej infrastruktury v podobe
persondlnej zédkladne pre vyskum a inovacie na | ,Slovenskych laboratérii pre cipy” na drovni
Slovensku v tejto oblasti. rozhodujucich orgdnov sciefom zvySenia
inovacného potencialu na Slovensku
a vytvorenia priestoru pre prehibenie
medzinarodnej spoluprace.

Prildkanie novych expertov zo zahraniéia | Nedostatocné financovanie zahraniénych
aprenos zahranicného know-how v oblasti | expertov.

modernych Cipovych technoldgii na Slovensko. Eliminacia: Detailné komunikovanie z orgdnom
poskytujucim finan¢né zdroje o povahe a forme
zazmluvnenia zahrani¢nych expertov a realizacia
ich vyberu vsulade snarodnou legislativou
v dostato€nom ¢asovom predstihu, ¢im sa zniZi
riziko ich nevyuZitia v plnom rozsahu.

ZvySenie poctu start-upov, podpora MSP aich | Legislativne nestabilné a nepredvidatelné
prepojenie na vedecko-vyskumny priestor. prostredie, kde je mozné dlhodobo planovat.
Eliminacia:  Schvalenie navrhu  Narodnej
polovodicovej stratégie a akéného planu na jej
implementaciu vladou SR.

Prilakanie podnikatelskych subjektov
posobiacich  voblasti  vyroby modernych
¢ipovych technoldgii zo zahranicia pre posobenie
na Uzemi Slovenskej republiky.

Priemysel elektroniky a elektrickych komponentov na Slovensku

Priemysel elektroniky a elektrickych komponentov (EECI) predstavuje klucovy segment slovenskej
ekonomiky, vyrazne prispievajuci k HDP a zamestnanosti. Odrdza sa tu tradi¢na vyroba spotrebnej
elektroniky (generatory, telefony, radid) a rastici segment suvisiaci s automobilovym priemyslom,
najma vyroba elektromotorov, mikroelektronickych suciastok a senzorov. Transformacia na e-mobilitu
vytvara nové prilezitosti pre dodavatelov elektrotechnickych komponentov.

EECI ma strategicky vyznam v odvetviach ako telekomunikacie, zdravotnictvo, letectvo, priemyselna
automatizacia ¢i obrana, pricom mikroelektronika je klti¢ovou stcastou nie len spotrebnej elektroniky,
ale aj zakladom modernych priemyselnych systémov a infrastruktuir. Bez tejto oblasti by ekonomicka
odolnost a technologicka konkurencieschopnost krajiny vyrazne utrpeli.

Na Slovensku je regiondlna distribucia elektrotechnického sektora nerovnomernd a zdavisi od
historickych podmienok, dostupnosti vzdeldvacich kapacit, perspektivy pracovnej sily a pritomnosti
zahraniénych investorov. Niektoré regiony maju dlhoro¢nu tradiciu, zatial o iné sa rozvijali na zdklade
prilevu globalnych dodévatelov, ako je napriklad Minebea. Vyznamnu ¢ast sektora tvoria spolo¢nosti
napojené na dodévatelské retazce v automobilovom priemysle (tab. 3).

Tab. 3 Prehlad najvdcsich spolo¢nosti EECI v jednotlivych produktovych oblastiach (podla trZieb) na
Slovensku

Elektronické pristrojové panely / Samsung Electronics Slovakia, Foxconn Slovakia, 2949 5 800
LCD (LED) moduly, obrazovky Visteon Electronics Slovakia, LEYARD EUROPE
Svetlomety, Osvetlovacie systémy ZKW Slovakia, HELLA Slovakia Lighting 763 5529
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Doméce spotrebice a komponenty Embraco Slovakia, WHIRLPOOL Slovakia, BSH Drives 761 4306
and Pumps

Dosky plosnych spojov / Riadiace Panasonic Industrial Devices Slovakia, GPV Slovakia, 768 3450

dosky DATALOGIC SLOVAKIA, SIIX EMS Slovakia
Prysmian Kablo, INTERCABLE, Vicente Torns Slovakia,

Elektrické/optické vodice BizLink Industry Slovakia, 657 3375
Elektroinstala¢né systémy LEONI Slovensko

L. , Vertiv Slovakia, Semikron Danfoss, Delta Electronics,
Napdjacie systémy / moduly NES, Bel Power Solutions, 479 2 446
Ostatné komponenty pre ZF Active Safety Slovakia, HYDAC Electronic, Minebea
S . 313 1401

automobilovy priemysel Slovakia

R6zne komponenty Siemens, Elster, KraussMaffei Technologies 329 1627

Batérie / zélozné zdroje energie NEXPLUS SK, Eltek 206 849

Automobilovy priemysel

Automobilovy priemysel je kld¢ovym odvetvim dopytu po polovodi¢och na Slovensku, pricom jeho
silnd pritomnost predstavuje vyznamnu prilezitost pre rozvoj miestneho sektora vykonovej
elektroniky, najma v oblasti vyroby elektrickych a hybridnych vozidiel (EV). Slovensko je aktualne
najvacsim vyrobcom automobilov na obyvatela na svete, s priblizne 1,08 miliéna vyrobenymi vozidlami
v roku 2023. V krajine pdsobi pat hlavny vyrobcov OEM (Volkswagen, Kia, Stellantis, Jaguar Land Rover,
Volvo Cars), pricom sa ocakava rozsirenie kapacit o novy zavod Volvo v KoSiciach v roku 2026. Okrem
toho je v sektore automobilovej vyroby aktivnych takmer 500 spolocnosti, prevazne subdodavatelov,
¢o podciarkuje jeho vyznam a dynamiku.

Automobilovy priemysel vyrazne ovplyviiuje sektor elektroniky a elektrickych komponentov, kde
vznikaju nové prilezitosti v désledku vyroby modernych bezpecnostnych a Uspornych systémov pre
OEM. Rast vyroby a zameranie na elektroniku zabezpeduje vysokt konkurencieschopnost subjekty
poOsobiace v tomto odvetvi, pricom niektoré spoloc¢nosti dosahuju dvojciferné mierky medziro¢ného
rastu.

Posun automobilovej vyroby smerom k elektro-mobilite (EV) zdsadne meni krajinna Struktiru
odvetvia, zvysujuc dopyt po automobilovych polovodi¢och a umoznujuc vznik novych technologickych
a inovacnych prilezitosti. Tento trend vyvolava nutnost technologicke]j transformacie priemyselnych a
vyskumnych kapacit na Slovensku. Vldda aj sukromny sektor aktivne podporuju krajinu ako
stredoeurdpske centrum elektro-mobility, pricom slovenské spolocnosti vyuZivaju svoj inovacny
potencial na adaptaciu a rozvoj v sulade s tymto smerovanim. Tab. 4).

Tab. 4 Priklady klucovych vyrobcov z odvetvia elektronickej mobility

Mahle Behr, Leoni, SE Bordnetze, Calearo, Yazaki, Kromberg & Schubert, Prettl Electrical
KABLOVE ZVAZKY A Systems, EFB-Elektronik, Yura Eltec Corporation, TFC Cables Assemblies, KE Presov Elektrik,
ELEKTRONICKE CRT Electronic, Panasonic Industrial Devices, Mkem, SIIX EMS, Sluzba Nitra, MTA, CEMM
KOMPONENTY THOMIE, IEE Sensing, Vacuumschmelze, ZF Active Safety, Visteon Electronics, Marelli,
Intercable, Bizlink Technology, Robert Bosch Production, Elektroconnect, BizLink Industry
EXTERIEROVE A OSRAM, SEC, CEMM THOME, Sluzba Nitra, ZKW, Hella Slovakia Lighting, LPH Vranov nad
INTERIEROVE SVETLA Toplou
NABIJACIE STANICE MSM Group, Delta Electronics, GreenWay Infrastructure, ejoin
AUTOBATERIE A Priemyselné zariadenia Panasonic, Webasto
BATERIE Kabriolety, Intercable, Nexplus
ANTENY Calearo, 2J Antény

Automobilovy priemysel, ktory je najvacsim spotrebitelom polovodicov v krajine, je priamo zavisly od
polovodicovych komponentov pri vyrobe vozidiel, najma s rasticim podielom elektrickych a
hybridnych automobilov. Vzhladom na rocénld produkciu vozidiel na Slovensku a zmenu
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automobilového priemyslu smerom k e-mobilite, pricom kazdé moderné vozidlo mdze obsahovat
stovky az tisice polovodicovych Cipov v roznych komponentoch, ako su riadiace jednotky, senzory a
komunikacné systémy, sa v buddcnosti vyrazne zvysia potreby tohto odvetvia na polovodice a Cipy.
Transformacia smerom k elektro-mobilite zvysi potreby po pokrocilych polovodi¢och, ¢im vytvori
prilezitosti pre inovacie a technologickl progresiu, podopierani narodnymi iniciativami. Sucasna
infrastruktira mikroelektroniky zaznamenala pokles v priemyselnej vyrobe, no v oblasti vyskumu a
vzdeldvania zostala na vysokej Urovni.

Kli€ovou ambiciou je vytvorenie vysoko Specializovanych dielov hodnotového retazca s vysokou
pridanou hodnotou, ¢o si vyZzaduje zvySené volnopredajné investicie do infrastruktiry, podpora
vyskumu a dusevného vlastnictva. Vybudovanie ndrodnej pilotnej linky a ,Slovenskych laboratérii pre
Cipy“ posilni spolupracu v oblasti navrhu, vyroby prototypov a transferu technolégii, pricom podpori
mladych vedcov, prildka talenty a zvysi konkurencieschopnost slovenského mikroelektronického
ekosystému na eurdpskej Urovni. Strategicky doraz je kladeny na vykonovu elektroniku a back-endové
rieSenia, ktoré maju vysoky hospodarsky vyznam.

Zriadenie ,Slovenskych laboratérii pre Cipy” mbéze vyznamne ovplyvnit situdciu v oblasti ludskych
zdrojov v tomto odvetvi s osobitnym dérazom na polovodicovy priemysel. Cieflom narodného projektu
je snaha o zosuladenie poziadaviek trhu a potrieb priemyslu so vzdeldvacimi programami a kurzami.
Cinnosti sa zaénu na Urovni strednych $kdl podporou a umoznenim vzdeldvacich a kariérnych aktivit
na vybudovanej narodnej infrastruktury v oblasti STEM. Na Urovni univerzitného vzdelavania sa
aktivity zameraju na podporu priemyselnych doktorandov spojenim doktorandského studia s
praktickymi skisenostami s vyuzivanim infrastruktury pilotnej linky.

POLOVODICOVE STARTUPY NA SLOVENSKU
Jednym z kltcovych partnerov a zaroven pouzivatelov projektu budi malé a stredné podniky a najma
zacinajuce podniky pdsobiace v oblasti polovodic¢ov. NizSie uvddzame zoznam 10 vybranych startupov
v oblasti polovodicov na Slovensku:
- Photoneo, Bratislava - dodavatel 3D skenerov a rieSeni pre priemyselné roboty.
- Saftra_Photonics, KoSice - Specializuje sa na vyvoj a zdokonalovanie svojej technoldgie
PickMol™.
- Happy Electronics, Praha - tvorba produktov na zlepSenie kvality Zivota spankové fazy a
aplikacia HRV mind machine.
- SOS electronic, Kosice - o distribucii elektronickych komponentov pre priemyselnu vyrobu
- Espio, Puchov - doddvatel nanosenzora na baze grafénu na monitorovanie teploty
- AMENA, Bratislava - poskytovatel multi-kategoridlnej expozicie pre podujatia
- R-DAS, Bratislava - posobi v oblasti vyroby polovodicov
- TSS COMPANY, Bratislava - rieSenia v oblasti zabezpecenia objektov a vozidiel a GPS
monitoring
- TNtech, Trencin - vyskum a vyvoj rieSeni v oblasti senzorov, elektroniky, automatizacie a
strojarstva
- Needronix, Bratislava - vyvojdr solarnych senzorov pre letecky a kozmicky sektor
- Airvolute, Bratislava - autondmne bezpilotné systémy a drony riadené umelou inteligenciou

VYSKUM, INOVACIE A DUSEVNE VLASTNICTVO

Vyskum a inovdcie zohrdvaju klucovu dlohu v rozvoji hospodarstva a posilfiovani
konkurencieschopnosti krajiny. Hoci Slovensko postupne zvysuje vydavky na VaV, v roku 2022 dosiahli
iba 0,98 % HDP, ¢o je vyrazne pod priemerom EU (2,22 %). V roku 2023 sa podpora zvysila na priblizne
1,04 % HDP, pricom viac ako polovica financovania pochadza zo sukromného sektora.

Oblast dusevného vlastnictva je ovplyvnena rasticou naroc¢nostou inovécii a vyvoja, ¢o vedie k
vyvazaniu patentov mimo SR. V roku 2023 bolo podanych 253 patentovych prihlaSok na Slovensku, ¢o

24


https://tracxn.com/d/companies/photoneo/__3JfHE7v8tsejaRMJUSpmblJIwdxeMAj9lz8abHtm6S0
https://platform.tracxn.com/a/d/company/09knKPpQKntqECPSt7P8PHAdor1nd4ix2rW7i8VaJ0k/saftra-photonics.org
https://tracxn.com/d/companies/tntech/__1q01wLIYlwm_o5rekL6gfhpg0u8JgO9TPYQTTzPxHXM
https://tracxn.com/d/companies/needronix/__AaWv1K7eem-yjHMru2808iTlBI_MeQgN1WOaDXg_Z5k

Spolufinancovany
Eurépskou Uniou

predstavuje 26 %% narast oproti 2022, aviak pocet patentovych prihla3ok na milién obyvatelov je s
hodnotou 102,6 vyrazne nizéi v porovnani s vyspelymi krajinami EU a mimo EU (napr. Svajéiarsko —
1085, Svédsko — 495, Juind Kérea — 243)%. Celkovo sa v poslednych rokoch nepozoruje vyrazny narast
patentove] aktivity. Vo vSeobecnosti sa v poslednych rokoch nepozoruje vyrazny narast patentovej
aktivity, pocty patentovych prihlaSok za obdobie 10 rokov uvadza nasledujuca tabulka:

Tab. 5 Prehlad patentovych prihldsok zo Slovenska 2014 - 2022 (WIPO):
Rok predloZenia 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Poget ziadosti 454 495 457 441 560 568 569 414 557

Pocet patentov a dusevného vlastnictva na Slovensku ma znacny potencial na rozsirenie vzhfadom na
Specifické poziadavky polovodi¢ového priemyslu. V roku 2023 bolo registrovanych 34 patentovych
prihlasok zameranych na vyrobu tranzistorov, MEMS snimacov, solarnych kolektorov, senzorovych
systémov ¢i obvodov na zniZovanie spinacich strat, priCom existuje aj niekolko inovativnych aplikacii s
¢eskymi prihlasovatelmi.

Narodny projekt bude podporovat vyskum a vyvoj v oblasti koncovych technolégii, najma pre MSP,
zacinajuce podniky a iné firmy, prostrednictvom zriadenia ,Slovenskych laboratérii pre Cipy” na
podporu systémov vykonovej a automobilovej elektroniky, ndvrhu polovodi¢ov a zapuzdrenia
vykonovych modulov WBG. Integrovana infrastruktira a podpora komercializacie ochrany dusevného
vlastnictva maju viest k zvySeniu patentovej aktivity, zvlast v rdmci akademickej sféry a spoluprace s
priemyslom.

Hlavna vyzva je vytvorit udrzatelny a odolny narodny hodnotovy retazec pre vykonovu elektroniku na
baze WBG, zahfiajuci vyskum, vyrobu a vyvoj koneénych systémov. Medzi najvacsie vyzvy patri
posilnenie spoluprace vsetkych aktérov v hodnote retazca, preklenutie medzi vyskumom a
komercializaciou, rozsirenie zruénosti a zvySenie inovaénej kapacity, pricom je potrebné aj zabezpecit
udrzatelnost priemyslu s niz$im environmentalnym dopadom.

Regionalne komplementarity

Narodny projekt bude vyznamne vyuZivat vazby s eurdpskymi pilotnymi linkami, najma pilotnou linkou
¢. 3 a daldimi eurépskymi iniciativami, s dérazom na centra v Ceskej republike, Rakusku a $irSom
stredoeurdpskom regidone, pricom klucova je geograficka blizkost krajin ako Nemecko, Polsko,
Slovinsko a Chorvatsko. DoéleZitd ulohu zohrdva aj spolupraca s zdruZenim Research Fab
Microelectronics Germany, pricom vyznamné partnerstva budud mat institucie Fraunhoferove skupiny
(lISB, 11S, 1ZM). V Bratislavskom regiéne sa pocita s aktivnym zapojenim slovenskych vyskumnych
inStitucii, ako je Slovenska technicka univerzita a SAV, a ich spolupracou s medzindrodnymi partnermi,
ako tukasiewicz (Polsko), CNR (Taliansko) ¢i nadaciou IT-Chips (Taliansko), najma v oblasti vykonovych
polovodicov, ich charakterizacie a balenia.

c. Popiste problémové a prioritné oblasti, ktoré riesi zamer NP. (Zoznam znamych problémov,
ktoré vyplyvaju zo sti¢asného stavu a je potrebné ich riesit):

Projekt ma zavedeny proces riadenia rizik, v ramci ktorého sa rizika identifikuji a monitoruju.
Kvantifikacia rizik sa stanovuje na zaciatku projektu a nasledne sa Stvrtro¢ne prehodnocuje — hodnoti
sa pravdepodobnost ich vyskytu a mozna zavaznost dopadov. V rdmci planovanych aktivit a vysledkov
projektu nie su identifikované rizikd spojené s kybernetickou a informacnou bezpecnostou, ako
napriklad kybernetické utoky, uniky dat alebo narusenie informacnych systémov. Zaroven budu

35 www.indprop.gov.sk
36 www.upv.gov.cz
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v rdmci realizdcie projektu uplatnené vietky podmienky ndrodnej legislativy v oblasti kybernetickej a
informacnej bezpecnosti a v pripade vzniku podobnych rizik budd vytvorené vsetky ukony na ich
elimindciu.

Pri priprave narodného projektu boli identifikované nasledujice rizika vratane spésobu ich elimindcie.

Implementdcia riadenia rizik:

V pripade kltcovych technickych pracovnych balikov boli hlavné rizika identifikované vo faze pripravy
navrhu. Daldie rizikd budu identifikované na zaciatku projektu a v jeho priebehu timom riadenia
projektu. Riadiaci tim projektu zavedie postup riadenia rizik; pociatocny plan riadenia rizik je opisany v
nasledujicom texte:
PM vedie dennik rizik aktivity, v ktorom su uvedené predpokladané a/alebo zistené rizika spojené s
kazdou ¢astou projektovej prace:

e Definicia a rozsah projektu,

e Planovanie a rozvrhovanie vyskumnych a vyvojovych prac, ktoré sa maju vykonat,

e Zdroje projektu,

e Specifikdcie projektu,

e Vykonavanie vyskumnych a vyvojovych prac.
Kvantifikacia rizik projektu sa stanovi na zaciatku projektu a bude sa prehodnocovat stvrtrocne. Tento
zoznam bude obsahovat:

e Opis rizika a aktivity,

e Ditum identifikacie rizika,

e Hodnotenie pravdepodobnosti: vysoka/stredna/nizka,

e Mozna zavaznost/dopad na projekt: vysoka/stredna/nizka,

e Navrhované opatrenia na zmiernenie alebo odstranenie rizika.
Po identifikacii a oznaceni rizika sa toto riziko analyzuje na ucely dalSieho spracovania rozhodnuti. Na
oznacenie stavu jednotlivych rizik sa pouziju tieto definicie:

e Vysoky: velky vplyv na projekt a mozné vaine dosledky pre dlohu(-y), aktitu(-y) a/alebo cely

projekt; pravdepodobne ovplyvni milnik, musi sa pravidelne a starostlivo monitorovat,

° : vyznamny vplyv na ulohu(-y) a/alebo aktivitu(-y), ale neoCakava sa, Ze ovplyvni
milniky projektu; pravidelne sa monitoruje a prehodnocuje,
. : neocakdva sa, Ze bude mat zavazny vplyv; pravidelne sa preskimava, aby sa zabezpecilo,

Ze neddjde k zmene stavu, a monitoruje sa mozny vyskyt.

Opis rizika Pravdepodobno | Aktivita Navrhované opatrenia na zmiernenie alebo
st/zavainost odstranenie rizika

Zmeny v politickom riadeni Nizka/Stredna 1,2,3 Ochota aktivne podporovat a zGéastfiovat

$tatu — nezdujem zo strany sa na projekte bola dosiahnuta zo strany

organov v rozhodujucom konani vsetkych

o rozvoj polovodi¢ového urovni vlady a partnerskych institdcii.

priemyslu na Slovensku

Nedostatky v implementacii Nizka/Stredna 1,2,3 Zriadenie spolo¢ného riadiaceho uradu a
strategickych zapojenie verejnych organov a oséb s
dokumentov a absencia rozhodovacimi

systémovej a kontinudlnej pravomocami do ulohy poradného organu
podpory vyskumu, vyvoja a pre narodny projekt.

inovacii na Statnej urovni
uroven (SK)

Nedostatoc¢na kvalita Stredna/ 2,3 Pred uverejnenim konecnej verzie sprav sa
vyskumnych sprav o Vysoka tieto poskytnu odbornej verejnosti a
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ekosystéme polovodicov na
Slovensku, ktord vedie k
odmietnutiu vystupov,
oneskoreniu a nizSiemu vplyvu
vysledkov projektu.

vSetkym zainteresovanym stranam, aby
ziskali spatnu vazbu. Prijaté pripomienky sa
zohladnia a zapracuju do koneénej verzie
sprav.

Nedostatocny financovanie Stredna /Nizka 1 Vcasna identifikacia vhodnych vyziev,

identifikované strategické planovanie a spolupraca so

moznosti pre rozvoj a Spickovymi eurdpskymi partnermi zvysuju

optimalizaciu vyskumnej $ance na uspesné navrhy.

infraStruktdry najma na urovni

jej prevadzkovych potrieb

a rozsirenia pre potreby rozvoja

polovodicového priemyslu.

Neodstranitelné prekazky Nizka/Stredna 1 SK Chips sa svojim predmetom cinnosti

pristupu podnikatelského zaviazal zintenzivnit spolupréacu s

sektora k vyskumnej priemyslom. Partneri z konzorcia

infrastrukture verejnych zastupujuci priemysel a SK Chips budu

institucii vyskumu, vyvoja a aktivne spolupracovat na vypracovani

inovacii ramcovej dohody, ktora umozni pristup k
vyskumnej
Infrastrukture.

Zmena urovne financovania Nizka/Stredna 2 Pravidelna aktualizacia metodiky vyberu a

vybranych pilotnych projektov z financovania projektov podla zmien v

inych finan€nych mechanizmov legislative a stavu ekonomickych
parametrov

Metodika vyberu financovanych | Nizka/Nizka 1,2,3 Pravidelné aktualizacie na zaklade potrieb

projektov nebude zodpovedat trhu a zapojenia investorov na podporu

poziadavkam trhu vyberového procesu

Rastuci odliv mozgov (stredné a | Strednd/Nizka 1,2,3 Zmiernenie kombinaciou stratégii

vysoké skoly) zameranych na vytvorenie atraktivnych

absolventov prileZitosti na udrzanie talentov a podporu
prostredia priaznivého pre osobny a
profesionalny rast.

Nedostatok kvalifikovanej Stredna/Nizka 1,2,3 Zmiernenie prostrednictvom

pracovnej sily a slabé mnohostranného pristupu zahffiajuceho

prepojenie medzi vzdeldvacim spolupracu medzi vliadou, vzdeldvacimi

systémom a instituciami, priemyslom a dalSimi

potrebami trhu prace zainteresovanymi stranami. Hlavne
posilnenim odborného vzdelavania a
pripravy, posilnenim uzsich vazieb medzi
vzdeldvacimi inStituciami a priemyselnymi
odvetviami a podporou vzdeldvania STEM.

Kapacita SK Chips na Nizka/Vysoka 1,2,3 SK Chips je plne odhodlané zmobilizovat

vykondvanie navrhovanej prace vietky zainteresované strany na Uspesné

po skonceni projektu pokracovanie projektu.

Nedostatocna podpora Stredna/Strednd | 1,2,3 Vytvorenie podporného mechanizmu a

odbornej pripravy stratégie na podporu odbornej pripravy

podnikatelov a neefektivny a vzdelavania podnikatelov so zameranim

systém dalSieho na potreby trhu a dalSieho vzdelavania.

vzdelavania

Nizky zaujem verejnosti o Stredna/Nizka 1,2,3 Pravidelné informovanie verejnosti

realizaciu projektu

prostrednictvom réznych kanalov, ako su
socialne média a informacné bulletiny,
zdbraznujlce vyznam a prinosy projektu.
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Zapojenie zainteresovanych stran na
zaciatku planovacieho procesu, ziskavanie
spatnej vazby a zapracovanie ich prispevkov
moze posilnit

pocit vlastnictva a zodpovednosti, ¢im sa
zvySi zaujem a podpora verejnosti. Okrem
toho prezentdcia hmatatelnych vysledkov a
uspesnych pribehov moze ukazat pozitivny
vplyv a budovanie dovery.

Nedostato¢nd prepojenost
aktivit a ich vzajomna interakcia

Nizka/Nizka 1,2,3

Projekt ma jasné rozdelenie. Spolo¢ny
riadiaci vybor projektu medzi veducimi
aktivit bude detailne sledovat prepojenost
aktivit a zosuladenie obsahu a ¢asového
harmonogramu.

Technologické rizika a problém
na strane vykonu verejného
obstaravania a naslednej
dodavky planovanej
technoldgie — zdrzania suvisiace
s dodavatel'skymi retazcami.

Strednd/Strednd | 1

V ramci planovania technologického
zloZenia buducej narodnej pilotnej linky na
polovodice, SK Chips intenzivne komunikuje
so zahrani¢nymi partnermi (najma
Fraunhofer Nemecko), ktori maju dlhoroc¢né
skusenosti s ndkupom, dodavkou

a instalaciou obdobnych typov zariadeni. Na
zaklade ich skuisenosti vypracuje SK Chips
rizikovu analyzu potencidlnych rizik
suvisiacich s dodavkou technoldgii

a podrobny ¢asovy harmonogram pre
plnenie navrhovanej aktivity v sulade

s Casovym harmonogramom projektu.

Vyuzivanie vysledkov projektu je tiez ovplyvnené potencidlnymi bariérami a prekazkami na trhu, v
spolo¢nosti a v dosledku regulacii. V nasledujicej ¢asti su uvedené vseobecné bariéry, ako su politické,
ekonomické, spolocenské a technologické faktory.

Bariéry

Popis

Opatrenia

Politické faktory

Narodny projektu je v izkom
sulade s viacerymi eurépskymi a
regionalnymi stratégiami. Hoci
tieto stratégie maju dlhodobu
viziu, podliehaju politickym
vplyvom a zmenam.

Hlavnym ciefom projektu je dosiahnut Siroky
konsenzus medzi vietkymi aktérmi v rdmci
Quadruple helix o smerovani slovenského
polovodicového priemyslu. Tento konsenzus
zabezpedi stabilitu, ochranu ciefov pred politickymi
vplyvmi a posilni jeho ulohu ako miestne;j
lobistickej skupiny na udrzanie strategického
zaujmu politiky.

Ekonomické
faktory

Buduce financovanie a
financovanie dlhodobého planu
pre projekty v oblasti
infrastruktudry, vyskumu a inovacii
(val)

Narodny projekt vytvori podmienky na vznik prav
dusevného vlastnictva, pricom verejné a sukromné
financovanie budu synergicky podporovat
technoldgie a rozsirovanie pilotnych liniek s cielom
minimalizovat rizikd. DIhodobé riadenie a
udrzatelnost buddu riesené strategicky.

Spolocenské
faktory

Nizky zaujem Zien a dievcéat o
polovodice a STEM, nedostatok
prostredia pre diverzitu a stale
rodové stereotypy v sektore.

ZvySovanie povedomia o rodovych vyzvach, boj
proti stereotypom cez dialdg, vzdeldvanie, kariérne
prileZitosti v IT/IKT a aktivny ndbor na udrZanie
Zien, vratane vytvdrania inkluzivnych systémov a
dostupného vzdeldvania na podporu Zenske;j
kariéry.
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Technologické

Nedostatok Standardizdacie a Pocas projektu sa budu pravidelne vykonavat

komercializa¢né
faktory

faktory interoperability brani rozvoju dokladné analyzy a Studie uskutocnitelnosti, najma
infrastruktdry vhodnej pre buduice | prianalyze technologického prostredia na ucely
vyskumy. identifikacie pilotnych projektov. Stéastou
implementacie projektu bude aj Uzka priebezna
komunikacia s konzorciom eurépskej pilotnej linky
¢. 3.
Pravne a Nedostatok zdielania udajov medzi | Implementacia vzdeldvacich programov na

priemyslom a akademickou sférou,
nizke schopnosti transferu
technoldgii a nejasné pravidla
zdielania vyskumnej infrastruktury.

posilnenie zruénosti v sprave dusevného
vlastnictva, komercializacii a transferu technolégii,
vratane doktorandskych Studijnych programov a
motivacnych mechanizmov na zdielanie udajov,
podpori spolupracu akademickej obce s
priemyslom. Pri nastavovani pravidiel zdielania
infrastruktury bude SK CHIPS Gzko spolupracovat s
Protimonopolnym tUradom SR a Eurdpskou
komisiou.

Environmentalne
faktory

Zakaz/regulacia chemickych latok v
EU, ktoré mozu spomalit inovacie

Koncepcia bezpecnosti a udrzatelnosti bude
uplatnend pri kazdej technologickej inovacii v
ramci projektu.

Efektivne vyuZitie vysledkov projektu po jeho ukonéeni je nevyhnutné na zabezpecenie trvalého vplyvu
a hodnoty vysledkov projektu. Tu st uvedené opatrenia, ktoré SK Chips prijme na vyuzitie vysledkov

projektu:

Opatrenia:

Popis

Dokumentacia a
podavanie sprav

SK Chips vytvori komplexnl projektovi dokumentdaciu, ktord bude obsahovat spravy,
zistenia a vysledky

Vymena znalosti

Blogy, semindre, vystupenia, komunity odbornikov a stretnutia profesiondlnej odbornej
verejnosti.

Konferencie

Vysledky projektu sa budu $irit na prislusnych konferenciach.

Publikacie v | Poznatky ziskané v ramci projektu budu publikované v prislusnych vedeckych
casopise ¢asopisoch

Dlhodoba SK Chips vypracuje stratégie na udrzanie prinosov a vplyvu projektu aj po jeho ukonceni.
udrzatelnost

Spolupraca a | Preskimame aj moZnost spoluprace s inymi projektmi financovanymi EU, ktoré
partnerstva prebiehaju v tejto oblasti a ktoré mozno dosiahnut prostrednictvom zdielania definicii

ontolégii s podobnymi projektmi. Dal$imi potencidlnymi oblastami spoluprace moze byt
vymena informacii medzi projektmi tykajlica sa poZiadaviek zainteresovanych stran,
obchodnych faktorov a prekazok.

Sprava a ukladanie
udajov

Polas zivotného cyklu projektu sa uUdaje budu ukladat, spravovat a systematicky
organizovat v osobitnom uloZisku. Kazdy veduci aktivity bude musiet nahrat svoje Udaje,
technické spravy, spravy o testoch, milniky a vystupy tak, aby boli rychlo dostupné
¢lenom projektového timu. Tieto informacie by mohli vyuZivat ostatni ¢lenovia
projektového timu pre svoj vyvoj, ktory je neoddelitelnou sucastou projektu.

Archivacia a
uchovavanie
udajov

SK Chips je zodpovedné za zber, zabezpecenie a uchovavanie zozbieranych udajov.
Udaje o projekte sa ukladaju v suvislosti s kazdou aktivitou v GloZisku $pecifickom pre
projekt
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d. Uvedte, na ktoré z ukonéenych a prebiehajicich narodnych projektov®’ zdmer NP priamo
nadvizuje, v éom je navrhovany NP od nich odlisny, resp. na ktoré NP ¢iastoéne nadvizuje /
prelina sa s nimi vistej ¢asti aako si viom zohladnené (¢iastkové) vysledky/dopady
predchadzajucich NP (ak je to relevantné):

Pre predkladany zamer projektu nerelevantné, kedZe sa zameriava na oblast, v ramci ktorej sa na
Slovensku doteraz nerealizovala Ziadna iniciativa vo forme ndrodného projektu.

Narodny projekt bude mat nepriamu komplementarnu nadvaznost s uz zrealizovanymi narodnymi
projektami CVTI SR zameranymi na problematiku ndrodnej infrastruktiry pre podporu transferu
technoldgii. Taktiez sme identifikovali komplementarnu suvislost s realizovanym narodnym projektom
CVTI SR, ktory sa zameriava na vSeobecnu podporu medzinarodnej vedeckej spoluprdce — Podpora
G&asti SR v Eurédpskom vyskumnom priestore Il (SK4ERA 11)%,

e. Popiste administrativnu, financnu a prevadzkovu kapacitu zZiadatela a partnera (v pripade, ak
je v projekte zapojeny aj partner):

Projekt sa zaviazal poskytovat vysokokvalitné vysledky prostrednictvom strategickej, flexibilnej a
efektivnej $truktlry riadenia projektu. Struktira riadenia projektu vychadza z predchadzajucich
skusenosti s medzinarodnymi projektmi a je zamerana na kontrolu postupu jednotlivych aktivit,
efektivnu koordinaciu réznych projektovych cinnosti a zavedenie mechanizmov kontroly kvality.
Riadenie a administrdcia projektu su navrhnuté tak, aby umoZznovali plynulé rozhodovanie a internu a
externy komunikaciu, ako aj presnd administrativnu, finan¢nl a vedeckd kontrolu a monitorovanie
projektu. Postupy riadenia projektu a zabezpecenia kvality v rdémci projektu budu podrobne uvedené
v Plane riadenia projektu, zabezpecenia kvality a identifikacie rizik. Konkrétne mozno riadenie projektu
rozdelit do troch hlavnych rozhodovacich organov s roznymi funkciami a siedmimi réznymi dlohami so
$pecifickymi zodpovednostami.
Rozhodovacie organy:
- Valné zhromazdenie (VZ): je strategicky rozhodovaci organ zloZeny z jedného zastupcu kazdého z
partnerov. Je zastreSujucim organom, ktory zabezpecuje strategické riadenie projektu. Hlavnymi
povinnostami valného zhromazdenia dohlad nad ¢innostami projektu; na poZiadanie podporuje
vykonnu radu (VR) pri doleZitych rozhodnutiach.
- Vykonna rada (VR): Jej hlavné funkcie zahffaju zodpovednost za celkové smerovanie a hlavné
rozhodnutia projektu (tykajuce sa planu projektu, rozpoctovych prevodov, ukoncenia zmluvy, zmien a
doplneni, rieSenia konfliktov atd.) a komunikaciu, kontrolu a opravy tychto rozhodnuti, kontrolu
celkovych vydavkov na projekt a vyuZivanie rozpoc€tu a zdrojov a kvalitu vysledkov projektu. Tuto radu
bude podporovat Riadiaca rada expertov.
Ulohy:
Tim riadenia projektu pozostdva z koordinatora integracie projektu, technického koordinatora a
manazéra metodiky projektu
e Koordinator projektu (PK) (min. VS vzdelanie Il. Stupiia, min. 7 roéna prax v projektovom
riadeni): bude zodpovedny za celkové riadenie, komunikaciu a koordinaciu celého projektu
vratane zabezpecenia celkovej integracie vSetkych ¢innosti pracovného balika a celkového riadenia
rizik. Tato Uloha zahfia aj riadenie ¢asového harmonogramu projektu, zabezpecenie spoluprace
medzi inZinierskymi timami a zosuladenie technickych zdrojov s ciefom splnit ciele projektu.
Koordinator projektu bude predsedat vykonnej rade a ako pozvany ¢len valného zhromazdenia.
Klicové zodpovednosti:

37V pripade, ak je to relevantné, uvedte aj ukonéené narodné projekty z programového obdobia 2014 — 2020.
38 https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/skdera-ii/zakladne-informacie.htm|?page id=59974
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o Koordinovat a riadit technicku realizaciu faz navrhu, vyvoja a testovania polovodicov.
o Spolupracujte s veduicimi timov, inZiniermi a dalSimi zainteresovanymi stranami s cielom
zabezpedit zhodu na cieloch, ¢asovych harmonogramoch a vysledkoch projektu.
o Udrziavat podrobné harmonogramy projektov, sledovat ich priebeh a poskytovat
pravidelné aktualizacie zainteresovanym stranam.
o Ulah¢ovat technické diskusie a zabezpecovat véasné riesenie problémov.
o Identifikovat technické problémy a potencialne prekazky v pracovnom postupe projektu.
o Navrhnut a implementovat stratégie na zmiernenie dosledkov s cielom udrzat projekt na
dobrej ceste.
o Koordinovat hodnotenie rizik a Uzko spolupracovat s timami zabezpecenia kvality, s cielom
zabezpedit sulad s normami bezpecnosti a spolahlivosti.
Technicky koordinator (TK) (min. VS vzdelanie Il. Stupfia, min. 7 roéna prax v technickom riadeni
projektov): zabezpecuje Uspesné planovanie, realizaciu a dodanie réznych technickych aspektov
projektu. Tato uloha si vyZaduje hlboké znalosti polovodicovej technoldgie a schopnost
koordinovat medzi-funkéné timy. Klti¢ové zodpovednosti:
o Uzka spoluprica s dodavatelskym retazcom s ciefom zabezpetit véasné dodavky
komponentov a sluZieb.
o Zabezpeclenie spravnej dokumentdcie technickych procesov, navrhov, testovacich
protokolov a vysledkov.
o Pripravovat a prezentovat spravy o technickom stave, ukazovatele pokroku a hodnotenia
rizik vrcholovému manaZmentu a zainteresovanym stranam.
o Podporovat tvorbu a tdrzbu technickych konstrukénych dokumentov, technickych planov
a projektovej dokumentdcie.
o Odporucanie a implementdacia osvedcéenych postupov pre procesy vyvoja polovodicov.
o Podporovat iniciativy neustaleho zlepSovania sulvisiace s vyvojovymi cyklami, ¢asom
uvedenia na trh a zlepSovanim vynosov.
o Spolupracujte s externymi partnermi s cielom splnit technické poZiadavky a zabezpedit
kompatibilitu produktov a technoldgii.
Finanény manazér (FM): bude zodpovedny za riesenie zmluvnych, finan¢nych a administrativnych
otazok a za koordindciu spravcov zo vSetkych zucastnenych institucii. K povinnostiam FM patri: 1)
komunikacia s EU; 2) riadenie pravnych, zmluvnych, finanénych a administrativnych otazok
projektu; 3) vydavanie pravidelnych sprav, 4) sledovanie Cerpania rozpoctu, 5) vedenie ¢innosti
finanéného riadenia.
Manazér kvality (MQ) (min. VS vzdelanie Il. Stupfia, min. 5 roéna prax v technickom riadeni
projektov ariadeni kvality): bude zodpovedny za zabezpecenie kvality v projekte, ako aj za
pripravu planu kvality, uréenie ukazovatelov kvality, ich sledovanie a poradenstvo koordinatorovi
projektu a konzorciu v otdzkach kvality. MQ bude zodpovedny aj za riadenie rizik: Zahffia
pldnovanie potrebnych ¢innosti na zvladnutie rizika, prerozdelenie zdrojov, hodnotenie vysledkov,
ako aj zabezpecenie stability nového stavu.
Manazér pre $irenie a vyuzivanie vysledkov (DEM) (min. VS vzdelanie I. Stupiia, min. 5 roénd prax
v oblasti diseminacie a expoitacie vysledkov projektu): bude zodpovedny za celkové Sirenie
vysledkov projektu a zvySovanie povedomia o fiom, ¢im sa zabezpeci, aby sa vysledky projektu
ucinne dostali k zainteresovanym stranam.
Veduci pracovnych skupin/aktivit: budu viest pracu vykondvani v danej aktivite. Musia
koordinovat, planovat a sledovat rézne Ulohy v ramci pracovnej skupiny a zabezpedit véasné
predloZenie vystupov. Zodpovedaju za kazdodenné technické riadenie pracovnej skupiny, posobia
ako spojovaci ¢lanok medzi dodavatelmi a koordinatorom projektu.
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Komunikacna stratégia riadenia projektu a rozhodovaci proces: Efektivha komunikdcia medzi
partnermi je kldcova pri vSetkych komplexnych projektoch. Preto si komunikacnd stratégia aj vyssie
opisana Struktura riadenia navrhnuté tak, aby umoznovali efektivnu vymenu informdcii zdola nahor
alebo naopak s rovnako efektivnymi a rychlymi naslednymi rozhodovacimi procesmi. Pomocou tychto
nastrojov sa vSetky vyznamné otazky vratane potencidlnych problémov rychlo dostand do pozornosti
prislusného rozhodovacieho organu a vyriesia sa.

Zabezpecenie odbornych a administrativnych kapacit na realizaciu projektu — organizacna struktura
Slovenského centra pre polovodice:

Clensk4 schadza

Spravna rada

Dozorné rada

Generalny riaditel Sekretariat Vedici kanceldria

Oddelenie PR a komunikacie

Strategiok manazér

Manazér strategickycn
erstiev
Manajér rozvaja padnikania

Referent pre suropske

P . . - e Riaditet Riaditel
Technicky riaditel PR a Sacial média manaZér Garant SK CHIPS (O Iroen e
Projektovy koordindtor

Technicky riaditel

IPR 8pecialista Garant SAY

Specialista na Eisté priestory Garant STU

Projektovy koardinator

ManaZér implementécie Procesny manazér

politikyv oblasti polovodicow
a &ipov

Garant priemysel

1)1

Talentowy manazér Prevddziovy Specialista

Manazér sluzieb

ManaZér strategickjeh
partnerstiev

Manazér sluzieb

ManaZér strategickyjch

partnerstiev

6. Hlavné ciele NP (strucne):

V tejto Casti popiste oéakdvané ciele a o¢akdvané vystupy / vysledky projektu. PopiSte prinos projektu
pre naplrianie cielov a vysledkov prislusnej priority / Specifického ciela / opatrenia Programu Slovensko,
ako aj suvisiacich strategickych dokumentov na ndrodnej urovni (ak je to relevantné).

Hlavnym ciefom narodného projektu ,Slovenské laboratéria pre cipy” je prostrednictvom
vybudovania komplementu narodnej pilotnej linky k eurdpskej pilotnej linke €. 3 (heterogénna
integracia), ktord je tematicky vsulade s potencidlom Slovenska vtejto oblasti — vytvorit
vyskumny, inovacny a vzdeldvaci ekosystém v Bratislavskom kraji, ktorym sa umozni zapojit do
medzinarodnych aktivit v oblasti implementacie Eurépskeho zdkona o Cipoch avyziev suvisiacich
s problematikou STEP technolégii.

Projekt podpori medzindrodnl vzdeldvaciu/vedeckl/inovacnd spolupriacu prostrednictvom
zabezpecenia pristupu k novym vyskumnym technolégiam vybudovanym v rdmci narodného projektu
a prepojenym na uroven eurdpskej pilotnej linky €. 3. Tato infrastruktira ma vytvorit kapacitu pre
vedecké institucie a inovatorov na experimentovanie, skusanie, kontrolu navrhovanych procesov
v oblasti Cipov, skimanie zabezpecenia spolahlivosti konecnych zariadeni a validaciu novych koncepcii
navrhov, ktorymi sa integruju kltic¢ové funkcie pre Cipy a s nimi suvisiace technolégie.

Pri implementacii narodného projektu sa bude brat do Gvahy mimoriadne silnd multidisciplinarita
oblasti Cipov azuvedeného dbévodu bude mat realizicia narodného projektu silny potencial
pozitivnych efektov v roznych vertikalnych segmentoch , ako su zdravotnictvo, mobilita, energetika,
telekomunikacie, bezpec¢nost, obrana a vesmir.
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PInenie ciela ndrodného projektu bude zabezpecené prostrednictvom troch ¢iastkovych cielov:

1. Vytvorenie ekosystému zdielanej vyskumnej ainovacnej infrastruktiry pre oblast Cipovych
technoldgii

2. Vychova a skvalitnenie ludskych zdrojov pre Cipové technolégie pre Bratislavsky kraj

3. Realizacia cielenych opatreni pre zintenzivnenie medzindrodnej spoluprace v oblasti Cipovych
technoldgii

7. Meratelné ukazovatele NP a iné udaje

V tabulke nizZsie uvedte meratelné ukazovatele projektu a iné udaje. Poskytovatel v spoluprdci so
Ziadatelom uvddzaju povinne minimdlne jeden meratelny ukazovatel projektu — vystup a minimdine
jeden meratelny ukazovatel projektu - vysledok™.

Meratelné ukazovatele projektu musia byt definované tak, aby odrdzZali vystupy/vysledky projektu a
predstavovali kvantifikdciu toho, o sa realizdciou aktivit za poZadované vydavky dosiahne?.

Zoznam meratelnych ukazovatelov projektu

Typ Kod Merna jednotka Indikativna
meratelného meratelného Nazov meratelného ukazovatela meratelhého cielova
ukazovatela ukazovatela projektu ukazovatela 1

. . .1 . hodnota
projektu projektu projektu
Nominalna h -
Vystup PSKPRCO0S omindlna hodnota vybavenia na EUR 16 000 000,00
vyskum a inovacie
Vyskumni pracovnici pracujuci v
vystup PSKPRCO06 podporovanych vyskumnych pocet 40*
zariadeniach
vysledok PSKPRCRO8 PUb.“kaCIe z podporovanych pocet 30
projektov
vysledok PSKPRCRO6 Podané patentové prihlasky pocet 4
v - P
vysledok PSKPRCRO1 yLvorene pracovne miesta v FTE Vadd
podporovanych subjektoch
Pocet vytvorenych verejno-
vysledok N/A sukromnych partnc.?rst.leV\./ - podet 5
oblasti vyskumu, vyvoja a inovacii
v oblasti polovodicov

3% Povinnost uvadzat minimdlne jeden meratelny ukazovatel vysledku neplati pre nasledovné vynimky:

. projekty technickej pomoci (okrem aktivit technickej pomoci zameranych na financovanie informac¢nych systémov, Centralneho
planu vzdelavania, vzdelavania administrativnych kapacit a materialovo-technického zabezpecenia),

. projekty navratnej finan¢nej pomoci,

. projekty v ramci, ktorych je cielova skupina:

a) totozna s Ucastnikmi projektu,

b) bude monitorovana prostrednictvom spolo¢nych meratelnych ukazovatelfov programu — vysledku v sulade s prilohou |
nariadenia EP a Rady (EU) 2021/1057 o ESF+ (karta Gcastnika) a sicasne plati jedna z dvoch nasledujtcich pod podmienok: projekty
st financované z ESF+, alebo projekty st financované FST v sulade s €l. 8 pism. k) aZz m) nariadenia EP a Rady (EU) 2021/1056 o
FST.

. typy akcii, pre ktoré neboli stanovené vysledkové meratelné ukazovatele programu a pre ktoré nie je zmyslupIné stanovovat
kvantifikované vysledky t. j. meratelné ukazovatele projektu. Popis ciela projektu predstavujici vysledok. Ide napriklad o
intervencie zamerané na obstaranie $tudii alebo projektovej dokumentacie a pod. Riadiaci organ pre Program Slovensko osobitne
posudzuje potencial zdmeru narodného projektu generovat kvantifikovatelné vysledky v podobe meratelnych ukazovatelov
projektu, ktorych definovanie je preferované.

40\ odévodnenych pripadoch sa uvedena tabulka nevypiiia, pri¢om je nevyhnutné do tejto &asti uviest podrobné a jasné zdévodnenie, pre¢o
nie je mozné uviest pozadované Udaje.

41 Uvadza sa kod meratelného ukazovatela projektu, nie kéd spoloéného, resp. Specifického meratelného ukazovatela programu.
Ak meratelny ukazovatel projektu eSte nema prideleny kéd, uvadza sa ,,n/a“.

42V zmysle zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku sa pre typ meratelného ukazovatela projektu — vystup $tandardne
cielova hodnota nastavuje ku koncu realizacie narodného projektu. Pre typ meratelného ukazovatela projektu — vysledok sa Standardne
cielova hodnota nastavuje na obdobie udrzatelnosti narodného projektu.
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Pocet Spickovych studentov,

doktorandov a mladych vedcov

zapojenych do €innosti narodnej

pilotnej linky

Pocet projektovych ucasti

v narodnych vyzvach

Pocet projektovych ucasti

v medzinarodnych vyzvach

Prispevky na medzinarodnych

konferenciach

Pocet podnikov vyuZivajucich

vysledok N/A infrastruktaru Slovenskych pocet 10

laboratdrii pre Cipy
Vysledok N/A Pocet vzniknutych start-upov Pocet 2

*Vyskumni pracovnici z relevantnych vyskumnych institucii z Bratislavského kraja s dopadom na celé

Uzemie SR.

**Projektové Ucasti relevantnych vyskumnych institucii a podnikov benefitujucich z infrastruktury

Slovenskych laboratorii pre Cipy

***Pri implementacii projektu budeme sucasne s meratelnym ukazovatelom sledovat aj doplfiujice

udaje zvySovania vytvorenych novych pracovnych miest, resp. udrzanych pracovnych miest v dosledku

realizacie projektu u dotknutych cielovych skupin (najma priemyselnych partnerov a vedecko-

vyskumnych institdcii) vyuZivajacich vysledky projektu (poskytované sluzby) ako aj narodnu vyskumnu

infrastrukturu. Uvedené bude sledované samostatné ako doplnkovy udaj projektu.

vysledok N/A pocet 30

vysledok N/A pocet 10**

vysledok N/A pocet 10**

vysledok N/A pocet 8

Zoznam inych udajov projektu (ak relevantné)

Kdd iného . s . Merna jednotka
- Nazov iného udaja s .
udaja iného udaja

DPSK033 Pocet nastrojov zabezpedujucich pristupnost pre osoby so zdravotnym oket
postihnutim P

DPSK034 Priemernd hrubd mesacnd mzda refundovana z projektu EUR

DPSK035 Median priemernych hrubych mesacnych miezd refundovanych EUR
z projektu

8. Prinosy, ktoré sa daju oéakavat pre cielové skupiny (ak je to relevantné)
Cielova skupina Pocet* Prinos
Vedecka komunita 5 (univerzity, vedecko- ZvySenie moznosti spoluprace v ramci
vyskumné institlcie) vedeckych komunit napriec réznymi sektormi,

ktoré su k dispozicii v BSK

Zvysenie zaujmu o priemyselny vyskum

a vyvoj s dérazom na konecnych uzivatelov
z oblasti priemyslu a vyuZivanie vysledkov
vyskumu a vyvoja v priemysle a reflektovanie
jeho potrieb.

ZvySenie Urovne transferu technoldgii a
podnikatelskych zru¢nosti

Zvysenie dostupnosti technolégii, najma

s dérazom na prepoj na eurdpske pilotné
linky pre vedeckud komunitu v Bratislavskom
kraji

43 Ak iny Gdaj eS$te nema prideleny kdd, uvadza sa ,n/a“.
4 Ak nie je mozZné uviest pocetnost cielovej skupiny, uvedte do tejto ¢asti zdévodnenie.
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Priemyselni partneri

ZlepSenie koordindacie v rdmci hodnotového
retazca

ZvySenie moznosti spoluprace s
najmodernejsimi vedeckymi instituciami na
medzinarodnej Urovni a vyuZzivania
technologickych trendov.

Zlepsenie dostupnosti verejného a
sukromného financovania spolo¢nej
spoluprace priemyslu a akademickej sféry

Tvorcovia politik

5 (BA VUC, MH SR, M3VVaM,
Urad vlady, MIRRI)

Zlepsit pristup, bezpecnost a odolnost
dodévok v polovodi¢och, podporovat veducu
ulohu Slovenska podla eurépskeho zéakona a
vytvorit vhodnu infrastruktiru. Prinosy
zahfnaju dosiahnutie cielov zakona,
udrzatelny priemysel, zabezpecenie dodavok,
tvorbu pracovnych miest a podporu digitalnej
suverenity.

Spolo¢nost

Nie je mozné uviest pocetnost
cielovej skupiny — vysvetlenie:
vysoky spolocensky prinos pre
Bratislavsky kraj vzhladom na
vyznam polovodi¢ového
priemyslu v Eurdpe a rastovy
potencial pracovnych pozicii

s vysokou pridanou hodnotou.

Vytvdranie vysoko kvalitnych pracovnych
miest v oblasti vysokokvalifikovanych ¢innosti
spojenych s polovodi¢ovym priemyslom

v Bratislavskom kraji

Bezpecnost dodavatelskych retazcov ¢ipov

Podnikatelia/ za¢inajuce
podniky/
spin-offy

3

Vytvorenie priestoru pre vznik vyziev
spojenych s vytvaranim novych, zacinajucich
podnikov/spin-offov a pod.

Zlepsenie pristupu k modernej eurdpskej

a narodnej infrastrukture v oblasti
polovodicov a tym aj pristup k mozZnostiam
ziskania novych verejnych a sukromnych
zdrojov na dal3i rozvoj

Novi investori v BSK

Nie je mozné uviest pocetnost
cielovej skupiny — vysvetlenie:
domadci a zahrani¢ni investori
roznych velkosti

Vytvorené investi¢né moznosti a podmienky
pre investorov v novom sektore

V pripade viacerych cielovych skupin doplrite prinos pre kaZdu z nich.

9. Aktivity narodného projektu

a. Vtabulke niZsie uvedte rdmcovy popis aktivit, ktoré budu v ramci identifikovaného narodného
projektu realizované.

Sposob Predpokladan
realizacie y pocet
Nazov aktivity €o sa ma aktivitou dosiahnut (ziadatel'a / mesiacov
alebo realizacie
partner) aktivity
Aktivita 1 - Dizajn, obstaranie, Vybudovanie a spristupnenie Ziadatel 52

sprevadzkovanie narodne;j
vyskumnej infrastruktary

a vybudovanie "Slovenskych
laboratorii pre cipy" (Slovak
Chips Labs)

»Slovenskych laboratérii pre Cipy“,
vratane narodnej pilotnej linky pre Cipy
ako doplnku eurdpskej linky €. 3, s
jasne definovanymi pravidlami
vyuZivania pre vSetky sektory VaV a
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podnikatelsky sektor. Stcastou je aj
transfer $pickového zahrani¢ného
know-how a konzultdcie s eurdpskou
pilotnou linkou na findlny navrh
narodnej infrastruktary.

Realizacia pilotnych vyskumnych Ziadatel 52
aktivit na vytvorenie inovativnych
Aktivita 2 - Pilotné vyskumno- procesov v oblasti Cipov, s

vyvojové aktivity na pilotnej medzinarodnou spoluprdcou na
linke transfer know-how a zlep3eni kvality
vyskumnych timov v Bratislavskom
kraji.

Vysledkom bude rozsirenie poznatkov | Ziadatel 48
o modernych Cipovych technolégiach,
vratane trendov a buducich vyziev,
podporené transferom know-how z
eurdpskych liniek a infrastruktary.
Tieto aktivity vytvoria zakladfiu pre
rozvoj vyskumnikov, expertov a
Studentov v Bratislavskom kraji, spolu
s medzinarodnymi kontaktmi na
zapojenie do eurdpskych projektov a
technoldgii.

V pripade viacerych aktivit, dopliite informdcie za kaZdu z nich.

Aktivita 3 - Medzinarodna
spolupraca a budovanie kapacit

b. V tabulke nizsie uvedte, & v ramci ndrodného projektu bude uplatneny institut uzivatela* podla
§ 3 pism. u) zdkona ¢. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej Gnie a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

.V \v/u.z|'t|e Poskytovatel prispevku
; . insStitutu Typ v - .
Nazov aktivity v X .. o uzivatelovi (Ziadatel
uzivatela uzivatela T
(ano/nie)
Aktivita 1: Dizajn, obstaranie, N/A N/A N/A
sprevadzkovanie narodnej vyskumnej
infrastruktury a vybudovanie "Slovenskych
laboratérii pre Cipy" (Slovak Chips Labs)
Aktivita 2 - Pilotné vyskumno-vyvojové N/A N/A N/A
aktivity na pilotnej linke
Aktivita 3 - Medzinarodna spolupraca N/A N/A N/A
a budovanie kapacit

V pripade viacerych aktivit, dopliite informdcie za kaZdu z nich.

c. Uvedte detailnejsi popis aktivit.

4 Uzivatel sa na rozdiel od partnera nepodiela na realizicii projektu Ziadatela, ale mdze vyuZit financny prispevok na realizéciu aktivit
definovanych poskytovatelom vo vyzve (napr. ndkup a instalacia kotla). Podla § 3 pism. u) zékona ¢. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov
Eurdpskej Unie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, uzivatelom je osoba, ktorej prijimatel alebo partner
poskytuje finanéné prostriedky z prispevku na zaklade predchadzajiceho suhlasu poskytovatela a v sulade so zmluvou uzavretou medzi
prijimatelom a uZivatefom alebo partnerom a uZivatefom alebo inym obdobnym pravnym vztahom medzi prijimatelom a uZivatefom alebo
partnerom a uzivatelom.

46 Uvadza sa typ subjektu/os6b (napr. neverejni poskytovatelia soc. sluZieb, dlhodobi uchddzaci o zamestnanie), alebo pravna forma.
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Okrem detailnejsieho popisu kaZdej oprdvnenej hlavnej aktivity uvedte, ako je v projekte zabezpecené
dodrZiavanie horizontdlnych principov podla ¢l. 9 nariadenia o spolocnych ustanoveniach, ako aj podla
uznesenia vlddy SR ¢. 668 z 26. oktobra 2022.

Ak po schvdleni zameru NP komisiou pri Monitorovacom vybore pre Program Slovensko 2021 — 2027
déjde k podstatnej zmene v rozsahu hlavnych aktivit NP uvedenych vyssie (t. j. minimdlne jedna hlavnd
aktivita nebude v rdmci NP realizovand, resp. mad déjst k vyraznému zvdcSeniu alebo zmenseniu rozsahu
schvdlenych aktivit, prip. doplneniu novej aktivity), riadiaci orgdn / sprostredkovatelsky orgdn predloZi
pred vyhldsenim vyzvy na schvdlenie prislusnej komisii pri Monitorovacom vybore pre Program
Slovensko 2021 —2027 upraveny zamer NP. Z dévodu zabezpecenia overenia dodrZania vyssie uvedenej
zdsady poskytovatel vo vyzve na predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok v rdmci
relevantnej podmienky poskytnutia prispevku zadefinuje hlavné aktivity schvdleného zameru NP ako
povinné hlavné aktivity projektu.

Narodny projekt je planované umiestnit v lokalite Ilkovi¢a 2961/3, 84104 Bratislava, na ktorej ma
zaroven sidlo SK Chips. Vyber lokality bol vykonany v silade s iastkovymi vystupmi aktudlne
spracovavane] ,Studie uskutoénitelnosti vybudovania vedecko-inovaéného centra pre technoldgie
buducich generdécii — Cipy, vesmir, lasery a robotika (NEXT- GEN TECH)“. Detailny sp6sob definovania
najvhodnejsej lokality je priloZzeny ako Priloha ¢. 2 k Zdmeru narodného projektu a bude tvorit stcéast
vystupov spracovanej ,Studie uskutocnitelnosti vybudovania vedecko-inovaéného centra pre
technoldgie buducich generacii — Cipy, vesmir, lasery a robotika (NEXT- GEN TECH)” od spolo¢nost
CBRE, ktora bude findlne odovzdand na konci mesiaca juin 2025.

Harmonogram realizdcie projektu je planovany na 52 mesiacov so zaciatkom realizacie v mesiaci
09/2025 a ukoncéenim v mesiaci 12/2029.

Gantt realizacie projektu:

Lrok IL rok . rok IV. Rok V. Rok
1/2/3/4|5(6|7(8|9[10/11/12(13/14[15/16/17|18/19/20|21|22)23|24)/25|26)27|28)29|30/31|32|33|34(35)|36(37)|38(39)|40|41 42|43 44|45 46|47 48|49 50)|51(52

Aktivita 1- Dizajn, obstaranie, sprevadzkovanie
nérodne] wskumne] infradtruktiiry a vybudovanie
Slovenskjch Laboratorii pre Eipy”

Aktivita 2- Pilotné vskumno-wjvojové aktivity na
pilotnej linke

1) Vjskum pokroZilych materidlov pre pizdrenie
2) Optimalizacia sintratnych procesov

3) Zilé vyrabné procesy écia linky

4) Tepelné icie, elektricka

5) Systém pre spracovanie velkého poctu dat pre

y
6) Kalibrovany logit model na odhalenie faktorov

y Jkonovy jich modulov
Aktivita 3- Medzindrodna spolupréca a budovanie
kapacit
1) Ludské zdroje pre ,.Slavak Chips Labs* apodpora

2) Spolupréca s podnikatelskou praxou a podpora

1.) Aktivita 1: Dizajn, obstaranie, sprevadzkovanie narodnej vyskumnej infrastruktary
a vybudovanie "Slovenskych laboratérii pre Cipy" (Slovak Chips Labs) - vytvorend bude
distribuovana vyskumna infrastruktura; tato aktivita bude realizovana v uzkej sucinnosti
s konzorciom eurdpskej pilotnej linky €. 3.

Podkativita 1.1 Dizajn, obstaranie, sprevadzkovanie narodnej vyskumnej infrastruktury
a vybudovanie "Slovenskych laboratorii pre Cipy" (Slovak Chips Labs)

Cielom pilotnej linky a aktivity 1 je vybudovanie, sprevddzkovanie narodnej pilotnej linky, ktora bude
zamerana na puzdrenie inteligentnych vykonovych modulov (smart power modules). Takéto moduly
prepajaju vykonové komponenty so senzormi a Al/kognitivnymi funkciami priamo v jednom puzdre.
Je to typicky priklad pokrocilej heterogénnej integracie s funkénym monitoringom a prediktivnym
riadenim. Heterogénna integracia je vsak SirSi pojem, ktory oznacuje spajanie roznych typov Cipov
(alebo materialov) do jedného balenia alebo systému — takze méZe obsahovat aj chipletovy dizajn.
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Cielfom aktivity je vybudovanie unikdtnej pilotnej linky, umoziujlicej vyuZitie technoldgii heterogénnej
integracie pre vyvoj a vyrobu novych inteligentnych vykonovych modulov, ktoré predstavuju kltcovu
oblast pre budlci rozvoj energeticky efektivnych systémov (automobilovy priemysel, obrana,
automatizacia). Vdaka spojeniu vykonovych polovodicov (SiC, IGBT), senzoriky a lokalneho/externého
spracovania dat vzniknu nové triedy elektronickych komponentov schopnych autonémnej diagnostiky
alebo adaptivneho riadenia. Takéto moduly znizujd potrebu externého dohladu, zvysuju bezpeénost a
umoziuju decentralizované a rychle rozhodovanie — ¢o je nevyhnutné pre moderné aplikacie ako
elektro-mobilita, inteligentné siete alebo edge-computing.

Heterogénna integrdcia je Sirsi pojem, ktory oznacuje spdjanie réznych typov Cipov (alebo inych
elektronickych prvkov alebo materidlov) do jedného modulu alebo systému.

Takto vybudovana narodna pilotna linka bude zaroveii slazit na realizaciu vyvoja v oblasti pizdrenia
chipletov, kedZe sa na puzdrenie vykonovych modulov, ale aj chipletov ¢asto pouZivaju tie isté alebo
velmi podobné puzdriace technolégie, aj ked ciel a rozsah pouzitia mézu byt iny. Hoci su procesy na
prvy pohlad podobné, puzdrenie chipletov je zamerané na rychlost, hustotu a miniaturizaciu, zatial ¢o
puzdrenie vykonovych modulov je zamerané na tepelnld odolnost, priddovu zataz a elektrickd
bezpecnost. Chipletové systémy umoznia vyvoj personalizovanych Al procesorov, rychlejsiu integraciu
novych technolégii (napr. 3D stacking), prepojenie Specializovanych Al ¢ipov medzi réznymi vyrobcami.

Chiplet je maly polovodicovy komponent, ktory tvori ¢ast vacSieho systému na Cipe (SoC). Namiesto
jedného velkého monolitického Cipu sa zlozity systém sklada z viacerych chipletov, ktoré su navzajom
prepojené.

Klicové vedecké oblasti, do ktorych projekt zasahuje:
e materialové inZinierstvo,
e navrh novych senzorickych struktur,
e dizajn novych vykonovych modulov alebo chipletov,
e vyskum energetickej ucinnosti,
e tepelny manazment a mechanicka odolnost — simulacie,
o aplikacia umelej inteligencie pre externé vyhodnocovanie stavu alebo vyhodnocovanie priamo
v module (tzv. embedded Al),
e vyvoj klucovych systémov pre sektor automobilovy, automatizacia, energetika a obrana,
e modelovanie odhalovania faktorov chybovosti vykonovych polovodi¢ovych modulov.

Zakladné charakteristiky pilotnej linky a jej technolégie:
e MO0ze zahfnat aj chipletovu architekturu, ale aj iné formy integracie, napr.:
o rozne technoldgie (CMOS, fotonika, MEMS, RF),
o rOzne materialy (napr. Si, GaN, InP),
o rbzne funkcie (vypoclty, senzory, pamat, napajanie).
e Cielom je kombinovat nekompatibilné technoldgie do jedného systému.
e Priklady integracie: 2.5D (na interposer), 3D stacking (napr. HBM), CoWoS, Foveros.

Poziadavky na pilotnu linku:
1. Technoldgie puzdrenia musia podporovat monitorovanie vykonovych prvkov,

2. Technoldgie musia umoziiovat integraciu senzorov do modulov,
3. Technoldgie musia podporovat kognitivne (inteligentné) funkcie v rdmci modulu,
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4. Technoldgie musia umozZiiovat prepojenie vnutornych senzorov s externou, kognitivnou
jednotkou,

5. Technoldgie musia podporovat integraciu kognitivnej jednotky priamo do puzdra modulu —
rieSenie formou heterogénnej integracie .

Priklad pouzitia pilotnej linky na vyvoj a vyrobu inteligentnych vykonovych modulov:

Inteligentné vykonové moduly nachadzaju uplatnenie v Sirokom spektre aplikacii, kde je potrebna
vysoka spolahlivost, samo-diagnostika a adaptivne riadenie vykonu. Vdaka integrovanej senzorike a
kognitivnym funkcidam dokazu v redlnom case reagovat na zmeny prevadzkovych podmienok, ¢im
vyznamne zvysuju bezpecnost, efektivitu a Zivotnost systémov.

Hlavné komponenty inteligentnych vykonovych modulov:

e SiC (alebo GaN) vykonové tranzistory: Pre efektivne riadenie vysokonapatovych a vysoko-
prudovych aplikacii.
e Senzory:
o Teplotné senzory pre monitorovanie teploty vykonovych komponentov.
o Pre meranie elektrického prudu (hallové senzory).
o Napétové senzory pre sledovanie vstupného a vystupného napatia.
o Allogika:
o MCU: Mikrokontrolér s/bez integrovanymi Al funkciami pre zakladné spracovanie dat
a rozhodovanie.
o FPGA: Programovatelné logické pole pre pokrocilé spracovanie signdlov a rychle
rozhodovanie.
Iné komponenty napr. komunikacné rozhrania

Vyuzitie inteligentnych vykonovych modulov:

e Invertory/ meniée v elektromotoroch - sleduji vykonové tranzistory (IGBT, SiC) a upravuju
spravanie podla prehriatia alebo vibracii.

e BMS (Battery Management System) — sleduju prudy, teploty, vyhodnocuje sa opotrebenie
¢lankov.

e Priemyselna automatizacia - Servo menice, PLC moduly, AC/DC riadenie - v redlnom case
deteguju: opotrebenie, pretazenie, prediktivnu poruchu (vibracie, zvyseny prud).

e Riadiace vykonové moduly v silnoprudovych aplikaciach (napr. trakcia, energetické menice)
- smart moduly dokazu identifikovat poruchy, dniky priddu, prehrievanie — bez potreby
externych senzorov

e Letecky priemysel/ obranny priemysel - Kritické aplikacie: turbiny, robotické pohony, drony.
PoZiadavky: Moduly musia byt autonémne, robustné a schopné reagovat na pretazenie.

Vyhody inteligentnych vykonovych modulov:

e Zniiuje sa poruchovost modulov - smart monitoring zachyti problémy skér neZ nastane
zlyhanie.

e Zvysuje sa efektivita - modul s Al sa sdm adaptuje podla stavu (zataz, teplota, vibracie).

e Setri sa priestor a vdha na systémovej Grovni - namiesto externého riadenia, senzorov a
vykonového modulu je vSetko v jednom puzdre.

e Podporuje decentralizovanu logiku (edge Al) - velmi dolezité pre automobilovy priemysel,
smart factory.
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e Znizenie nakladov na diagnostiku a servis.

Detailna Specifikacia linky je uvedena v prilohe €. 1 Zameru narodného projektu vratane porovnania
alternativneho riesenia.

Podaktivita 1.2: Zavedenie systému zdielania vyskumnej infrastruktury s vyskumnymi instittciami a
s podnikatel'skym sektorom

V ramci implementdcie projektu bude vytvoreny efektivny systém zdielania vyskumnej infrastruktary
s vyskumnymi institdciami a s podnikatelskym sektorom.

Pri poskytovani pristupu k narodnej infrastruktiry pre Cipové technoldgie, ktord vznikne v rdmci
implementacie NP, pre vsetky typy vyskumnych institucii, vratane podnikatelského sektora (vSetky
typy podnikov a priority MSP ) ¢o najhospodarnejsim sposobom a s ¢o najvyssou pridanou hodnotou
sa budu uplatriovat pravidld Statnej pomoci. Slovenské laboratéria pre Cipy (SK Chips) bude uzko
spolupracovat s MSVVaS$ SR a Protimonopolnym tradom SR (organ zodpovedny za $tatnu pomoc) pri
stanovovani o mozno najefektivnejSich podmienok pristupu k vyskumnej infrastruktury tak, aby na
jednej strane boli v plnej miere vyuzité vSetky moznosti, ktoré legislativa v oblasti Statnej pomoci dava
ana druhej strane aby boli dodrzané vsetky pravidld vtejto oblasti a nedoSlo k poskytnutiu
neopravnenej priamej a ani nepriamej S$tatnej pomoci. Pri plneni tejto Ulohy bude prebiehat aj
komunikdacia s Eurépskou komisiou, ako aj komunikacia s ostatnymi ¢&lenskymi $tatmi EU aich
kompetenénymi centrami s cielov transferu ,best-practice” v tejto oblasti na Slovensko. Pristup k
narodnej infrastruktire - Slovenské laboratdria pre Cipy bude otvoreny pre Siroku skalu relevantnych
pouzivatelov a zainteresovanych strdn a bude poskytovany na otvorenom, transparentnom a
nediskriminacnom zaklade. Inteligentné a vhodné uplatfiovanie pravidiel statnej pomoci umozni
poskytovat pristup k infrastrukture vsetkym typom podnikatelskych subjektov, pricom prioritne malym
a strednym podnikom a verejnému sektoru za zvyhodnenych podmienok tak, ako to budd umozriovat
pravidla statnej pomoci. V rdmci realizacie tejto Ulohy budu preskimané moznosti vsetkych nastrojov
a schém, ktoré prislusna legislativa umoziuje a v pripade potreby budu zo strany SK CHIPS iniciované
aj navrhy na pripadné legislativne zmeny v ramci relevantnej slovenskej legislativy.

Aktivita 2: Pilotné vyskumno-vyvojové aktivity na pilotnej linke

2.1 Vyskum pokrocilych materialov pre puzdrenie

a) Testovanie substratov: keramické (napr. AIN, SisN4), organické (Teflon) alebo sklenené.

Vyskum a testovanie substratov pre vykonové a chipletové moduly sa bude zameriavat na
porovnavanie vlastnosti r6znych materidlov, ako su keramické (napr. AIN, SisN,), organické (napr.
Teflonové laminaty) a sklenené substraty, z hladiska ich tepelnej vodivosti, elektrickej izolacie,
mechanickej pevnosti a kompatibility s montaznymi procesmi. Velky doraz sa bude davat na vyskum
ich schopnosti odvadzat teplo, taktiez na ich odolnost voci vysokym teplotam, roztaznost, ako aj
adhéziu so sintracnymi a lepiacimi materidlmi. Vysledky testovania priamo ovplyviuju vyber
substratu pre konkrétnu aplikaciu s ohladom na vykon, spolahlivost a cenu.

b) Vyskum sintracnych past (Ag, Cu, hybridné) s roznymi teplotami spekania a zlozenim.
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V tejto aktivite bude prebiehat vyskum poutzitia réznych sintrac¢nych past vhodnych pre puzdrenie
vykonovych modulov a chipletové aplikacie. Tieto sintracné pasty na baze striebra (Ag), medi (Cu)
a ich hybridov su uréené pre nizkoteplotné spekanie, vysoku elektrickd, tepelnt vodivost a
spolahlivy mechanicky spoj. Taktiez sa bude skimat aj vplyv sintraénych podmienok (teplota, tlak,
atmosféra) na kvalitu spoja. Cielom bude najst vhodné pasty pre velkoplosné aj presné aplikacie,
ktoré odolaju tepelnému cyklovaniu, oxidacii a zabezpecia vysoku adheziu k substratom ako AIN ¢i
DBC.

c) Testovanie pokrocilych materialov (dielektrické a lepiace materialy)

Vyskum vyuZzitia pokrocilych dielektrickych a lepiacich materidlov pre vykonové a chipletové
moduly sa bude sustredovat napriklad na testovanie izolantov s vysokou elektrickou pevnostou
(high insulation), nizkou stratovostou a vysokou teplotnou stabilitou. Dalej sa budd skimat
keramické aj polymérne dielektrika s vysokou teplotou skelného prechodu (z angl. Glass Transition
Temperature, Tg), nizkym Cinitefom stratovosti a dobrym suladom s CTE (z angl. Coefficient of
Thermal Expansion) Cipu aj substratu. Pre elektroniku vystavenu vyssim teplotam, napriklad v
automobilovom alebo energetickom priemysle, su potrebné materidly s Tg > 180 °C. PouZivaju sa
Speciadlne epoxidové Zivice, polyimidové félie a keramické polyméry, ktoré zabezpecuju rozmerovu
stabilitu a odolnost voci praskaniu.

d) Prechod z Al-bondingu na Cu-bonding

Vyskum prechodu z tradi¢ného hlinikového bondovania (Al wire/ribbon bonding) na plne medené
bondovanie (Cu) bude kiti¢ovy pre moderné vykonové moduly a chipletové obvody, kde st kladené
Coraz vys$sie naroky na vodivost, tepelny manazment a spolahlivost spojov. Med ma totiz v
porovnani s hlinikom vyrazne lepsie elektrické aj tepelné vlastnosti, vy$siu mechanickd pevnost a
nizsi odpor — ¢o umozfiuje mensie rozmery spojov, vyssiu prudovu hustotu a dlhsiu Zivotnost
zariadeni.

2.2 Optimalizacia sintracnych procesov

a) Vyskum sintraénych procesov s vyuzitim Ag/Cu nanocastic v kontrolovanej atmosfére

V ramci tejto vyskumnej aktivity sa budeme zameriavat na sintraciu nanocastic zliatiny striebra a
medi (Ag/Cu) s cielom dosiahnut vysokd hustotu a optimalizované mechanické, ako aj elektrické
vlastnosti vysledného materialu. KliCovym aspektom bude kontrola atmosféry pocas sintrdcie,
kedZe medené nanocastice su nachylné na oxidaciu pri zvySenych teplotach, co mbze negativne
ovplyvnit mikrostruktiru a vodivost materialu.

b) Velkoplosné sinterovanie (Large Area Sintering) pre vykonové Cipy (Si, SiC, GaN)

V ramci vyskumu sa budeme zameriavat na velkoplosné sinterovanie (Large Area Sintering), ktoré
predstavuje klti¢ovu technoldgiu pri vyrobe vykonovych polovodicovych ipov na baze materidlov
ako kremik (Si), karbid kremika (SiC) a nitrid galia (GaN). VelkoplosSné sinterovanie sa vykonava pri
presne kontrolovanych teplotach a atmosférach, ktoré minimalizuju tvorbu oxidov a defektov, ¢im
sa zabezpecuje homogénna mikroStruktira a optimalne vlastnosti materidlu na celej ploche spoja.
Pouzivaju sa prevazne inertné alebo redukéné atmosféry (napr. argon, vodik/dusik), pricom tlak a
¢as sintracie su prisposobené konkrétnemu materidlu a poZadovanym parametrom spoja.
Délezitym aspektom velkoplosného sinterovania je tiez rovhomernost distribucie teploty a tlaku po
celej ploche Cipu, ¢o vyrazne ovplyvnuje kvalitu spoja a minimalizuje vznik mechanickych napati
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alebo mikrotrhlin. Vysledkom vsak je vysoko vykonny, spolahlivy a trvacny spoj, ktory je nevyhnutny
pre moderné aplikacie v oblasti vykonovej elektroniky, kde sa vyZzaduje maximalna tepelna odolnost
a efektivny odvod tepla.

2.3 Pokrocilé vyrobné procesy a automatizacia linky (M12 — M 52)

a) Integracia vyroby chipletov na linke pre puzdrenie vykonovych modulov

V ramci tejto podaktivity sa budeme sustredit na rozsirenie funkénosti pilotnej linky, ktora bude
primarne urcéena na puzdrenie vykonovych modulov (alebo inteligentnych vykonovych modulov), o
moznost skladania a puzdrenia chipletov. Cielom bude overit, ¢i je mozné na tejto linke realizovat
presné pick-and-place skladanie a dalSie nevyhnutné procesy pre produkciu chipletov bez nutnosti
zriadovania samostatnej vyrobnej infrastruktdry. Budeme skdmat technické moznosti
prispdsobenia linky tak, aby sme dokazali zabezpecit poZadovani mikrometricki presnost
polohovania chipletov, spolahlivd manipulaciu a integrdciu s dalSimi procesmi ako lepenie,
spajkovanie alebo sintracia. Zaroven budeme analyzovat dopad tejto integracie na celkovu
efektivitu vyroby a kvalitu vyslednych komponentov. Tato aktivita ma potencial vyznamne znizit
naklady a zvysit flexibilitu vyroby vykonovych modulov, pricom umozni rychlej$iu adaptaciu na nové
dizajny a technolégie chipletov v ramci jednej vyrobnej linky.

b) Automatizacia bondovania, nanasania pasty, podpliiovania (underfill), encapsulacie.

V rémci tejto podaktivity sa budeme zameriavat na automatizaciu kltiéovych procesov puzdrenia
vykonovych (Cipov, konkrétne bondovania, nanasania spajkovacej alebo lepiacej pasty,
podplfiovania (underfill) a encapsulacie. Automatizacia tychto procesov je nevyhnutna pre zvysenie
produktivity, zniZenie chybovosti a zabezpecenie konzistentnej kvality vyslednych modulov.

e Bondovanie: Automatizované bondovacie zariadenia umoZfuju presné a spolahlivé
vytvorenie elektrickych spojeni medzi ¢ipmi a substratmi pomocou technolégii ako termo-
kompresné, ultrazvukové alebo laserové bondovanie.

e Nanasanie pasty: Presné davkovanie spajkovacej alebo lepiacej pasty pomocou
automatizovanych davkovacich systémov zabezpecuje optimalnu hribku a rovhomernost
vrstvy, €o je kitucové pre spolahlivé spoje a mechanicku stabilitu.

e Podpliiovanie (underfill): Automatizované nanasanie hmoty pre vyplnenie medzery medzi
¢ipom a substratom bude dalSou vyzvou, tymto procesom sa zlepSuje mechanickd odolnost
spoja a odvedenie neZiaduceho tepla, ¢im sa predlZuje Zivotnost modulu.

e Encapsulacia: Automatizované procesy encapsuldcie chrania elektronické komponenty
pred vlhkostou, prachom a mechanickym poskodenim, pricom suéasne umoziuju
zachovanie pozadovanych tepelnych a elektrickych vlastnosti.

Budeme sa zameriavat na integraciu tychto procesov do jednotnej vyrobnej linky s dérazom na kvalitu,
flexibilitu vyroby a minimalizaciu odpadu. Vysledkom bude efektivna a spolahlivd vyroba vykonovych
modulov s vysokou pridanou hodnotou.

2.4 Tepelné simulacie, elektricka charakterizacia a testovanie spolahlivosti
a) Simulacie Sirenia tepla v moduloch s réznymi puzdrami.

V rdmci vyvoja inteligentnych vykonovych modulov budeme v projekte realizovat numerické simulacie
Sirenia tepla v moduloch s r6znymi typmi puzdier (kovové, plastové, keramické, hybridné). Cielom tejto
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aktivity bude optimalizovat teplotné rozloZenie a tepelny manazment s ohladom na rézne konstrukéné
usporiadania a materialové varianty puzdier. Simulacie nam umoznia:

e porovnavat ucéinnost odvodu tepla pri réznych kombinacidach materialov (napr. AIN vs. DBC,
plast vs. kov),

e identifikovat lokality s vysokym tepelnym namahanim alebo akumuléciou tepla,

e aurcit vplyv geometrie puzdra a rozlozenia ¢ipov na celkovy tepelny odpor modulu.

Tieto vysledky budd slizit ako vstupné data pre navrh adaptivnych chladiacich procesov a ako zaklad
pre vytvaranie inteligentnych rozhodovacich algoritmov, ktoré budd modulom umozriovat autonémne
reagovat na zmenu tepelnych podmienok pocas prevadzky (napr. znizenim zataze alebo redistribuciou
vykonu).

Ziskané poznatky zaroven umoznia zlepsit navrh pazdier z hladiska spolahlivosti, minimalizovat vyskyt
tepelnych cyklov s rizikom delaminacie alebo praskania, a tym predizit Zivotnost modulov. Vystupy zo
simulacii budud nasledne validované experimentdlne cez merania teplotnych profilov a tepelnych
odporov v redlnych moduloch.

b) Testovanie vplyvu cyklovania: tepelné (-40 °C do 200 °C), napitové, mechanické.

Pre zabezpecenie dlhodobej spolahlivosti a prediktivneho spravania inteligentnych vykonovych
modulov bude realizovana séria cyklickych zataZovych testov, ktoré overia odolnost modulov voci
opakovanému tepelnému, elektrickému a mechanickému namahaniu.

Testovanie bude zamerané na nasledujuce typy cyklovania:

e Tepelné cyklovanie v rozsahu od -40°C do +200 °C, ktoré simuluje redlne prevadzkové
podmienky a overuje odolnost materialov voci teplotnej roztaznosti, delaminécii a Gnavovym
javom v spojoch (napr. solder joint fatigue, praskanie podloziek).

e Napatové cyklovanie, pri ktorom sa vykonové moduly vystavia opakovanym pulzom a zmenam
napéatia v Sirokom rozsahu, aby sa simulovala dynamickd prevadzka pri prepinani zataze.
Sleduje sa degradacia polovodi¢ovych prvkov, kontaktnych spojeni a izolanych vlastnosti.

e Mechanické cyklovanie, ktoré simuluje vibracie, razy alebo opakované mechanické deformdcie
(napr. pri montazi, transporte alebo teplotnej expanzii), so zameranim na stabilitu spojov,
encapsuldcie a integrity puzdra.

Pocas cyklovania budu inteligentné moduly priebeZzne monitorované pomocou integrovanych
senzorov a zberu diagnostickych dat, ¢o umozni sledovat degradaciu v readlnom case. Tieto Udaje budu
spracované v Al systéme (vid bod 5), ktory na ich zaklade vytvori predikéné modely Zivotnosti.

Cielom aktivity je nielen experimentalne overit odolnost navrhu modulov, ale aj vytvorit databazu chyb
a degradacnych mechanizmov, ktord posluZi ako vstup pre spatnu optimalizaciu dizajnu, vyrobnych
procesov a autonémnych ochrannych mechanizmov inteligentnych modulov.

2.5 Systém pre spracovanie velkého poctu dat pre vytvaranie spolahlivostnych predikénych
modelov

S cielom vyvijat inteligentné vykonové moduly budeme v projekte realizovat vyvoj pokrocilého
meracieho a vyhodnocovacieho systému, ktory umozni automatizovany zber, spracovanie a analyzu
velkého mnoistva dat zo spolahlivostnych merani polovodi¢ovych vykonovych modulov na baze
Sirokopasmovych materidlov (Si, SiC, GaN). Tento systém bude tvorit zaklad "digitdlneho dvojc¢ata"
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vykonového modulu, ktorého Ulohou bude monitorovat a predikovat spravanie modulu pocas celej
jeho Zivotnosti. Meraci systém by mal byt plne automatizovany a integrovany do testovacich
platforiem, pricom bude nepretrZite zhromazdovat Udaje z réznych senzorov, meracich zariadeni a
prevadzkovych cyklov.

Ziskané data budu spracovdvané v robustnej databazovej architekture, ktora zabezpeci rychle
vyhladavanie, analyzu a spatnd vazbu pre navrh aj prevadzku modulov. Vyuziju sa algoritmy umelej
inteligencie (Al) a strojového ucenia, ktoré budu analyzovat degradacné trendy, identifikovat anomalie
a vytvarat presné predikéné modely spolahlivosti. Tieto modely budu sluzit ako zaklad pre inteligentné
rozhodovanie v ramci navrhu, diagnostiky a autondmneho riadenia prevadzky vykonovych modulov.

Vysledkom bude prototypovy systém spracovania spolahlivostnych dat, ktory sa stane integralnou
sucastou buducich inteligentnych vykonovych modulov — schopnych samodiagnostiky, adaptivneho
riadenia a autonémneho predchadzania porucham, &m sa vyrazne zwysi ich spolahlivost, predizi
zZivotnost a zefektivni ich nasadenie v priemyselnych a energetickych aplikaciach.

2.6 Kalibrovany logit model na odhalenie faktorov chybovosti vykonovych polovodi¢ovych modulov

V ramci vyvoja inteligentnych vykonovych modulov bude vytvoreny a kalibrovany logisticko-regresny
model (logit model), ktory bude sldzit ako analyticky nastroj na identifikaciu a pochopenie hlavnych
faktorov prispievajucich k zlyhdvaniu a poruchovosti vykonovych polovodic¢ovych modulov. Tento
model bude Uzko prepojeny s datami ziskanymi z automatizovaného monitorovania a spolahlivostnych
testov (vid' bod 5), ¢im umozZni nielen predikciu pravdepodobnosti zlyhania, ale predovsetkym
odhalenie korelacii a kauzalnych vazieb medzi procesnymi, konstrukénymi a prevadzkovymi
parametrami a ich vplyvom na spolahlivost.

Kalibracia modelu bude prebiehat na redlnych datach z réznych typov modulov, pricom sa bude
zohladnovat Siroké spektrum premennych — od materialovych vlastnosti a technologickych variacii az
po vplyv environmentalnych podmienok. Vystupom nebude len samotny Statisticky robustny model,
ale aj komplexna analyza faktorov chybovosti, ktord poskytne konkrétne poznatky a odporucania pre
optimalizaciu ndvrhu, vyroby a prevadzky vykonovych modulov.

Tieto vysledky budu ndsledne vyuZité ako vstupy pre ndvrh novych generacii inteligentnych
vykonovych modulov, ktoré budi schopné proaktivne reagovat na rizikové stavy, znizovat
pravdepodobnost portch a adaptivne riadit svoju cinnost s cielom maximalizovat Zivotnost a
prevadzkovu spolahlivost. Vystupy z logit modelu zéroven prispeju k efektivnejSiemu navrhovaniu
vyrobnych a testovacich liniek a stanu sa cennym nastrojom pre dizajnovu spatnd vazbu v ramci
uzavretého vyvojového cyklu vykonovych modulov.

Aktivita 3: Medzinarodna spolupraca a budovanie kapacit

3.1 Ludské zdroje pre ,Slovak Chips Labs” a podpora medzinarodnej spoluprace - cielova skupina
Studenti vysokych $kol a stredné skoly/VUC/analyza moznosti realizacie dalsich vzdelavacich aktivit
s pridanou hodnotou — ako napriklad Skoly pre doktorandov; programy pre post-dokov, ktoré budu
otvorené aj pre zahrani¢nych ucastnikov.

Cielom tejto podaktivity bude systematické budovanie fudského kapitadlu potrebného pre rozvoj
polovodicového ekosystému na Slovensku. Aktivity budd uzko prepojené s infrastruktdrnymi
kapacitami vytvorenymi v ramci aktivity 1 (vybudovanie pilotnej linky) a vyskumno-vyvojovymi
aktivitami v ramci aktivity 2. Vybudovanie pilotnej linky v aktivite 1 je vSak absolutne nevyhnutné pre
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implementaciu aktivity Cislo 3 atvori nevyhnutny zdklad pre vzdeldvacie aktivity nielen v tomto
projekte, ale aj vinych projektoch Slovenského centra pre polovodice. Vystupy tejto podaktivity
posilnia odborné kompetencie potrebné pre ndavrh, vyvoj, vyrobu a testovanie pokrocilych
polovodi¢ovych komponentov asystémov na Slovensku. Vzdeldvanie bude prebiehat v priamom
kontakte s modernou infrastrukturou Slovenskych laboratérii pre Cipy, ¢im sa zabezpeci prakticky
rozmer a vyuzitie najmodernejsich technolégii v procese vyucby.

Ciel'ové skupiny
e Studenti strednych a vysokych $kol (vratane technickych odborov),
e doktorandi a postdoktorandi,
e vyskumni a vyvojovi pracovnici,
e odbornici z priemyselného sektora,
e zastupcovia verejného sektora a VUC so zaujmom o technologicky rozvoj regiénov.

V ramci podaktivity budu realizované nasledujice typy vzdeldvacich a odbornych podpornych ¢innosti:
o Specializované vzdeldvacie programy zamerané na polovodicové technoldgie a ich aplikacie;
e Letné skoly a workshopy vedené slovenskymi a zahrani¢nymi odbornikmi;
e Doktorandské skoly a postdoktorandské programy, vratane ucasti zahrani¢nych ucastnikov;
e Odborné tréningy a praktické skolenia pre pracovnikov pésobiacich v oblasti vyvoja a vyroby
polovodicov;
e Podpora regionalnych iniciativ v spolupréci s VUC a technickymi strednymi $kolami.

Medzindrodna spolupraca

Aktivity budu otvorené aj pre zahrani¢nych ucastnikov, ¢im sa podpori vymena know-how a
nadvazovanie cezhrani¢nych vyskumnych a priemyselnych partnerstiev. Zahranic¢ni lektori, vedci a
experti sa budu aktivne podielat na dizajne a implementacii vzdelavacich programov. Podaktivita bude
v sulade s cielmi iniciativ ako Horizon Europe, Chips JU, Digital Europe Programme, a umozni
Slovensku stat sa aktivnym ¢ldnkom v eurdpskych a globalnych hodnotovych retazcoch v oblasti
polovodicov.

Ocakavané vystupy a dopad
e Zvysenie kvalifikacie a praktickych zru¢nosti ludskych zdrojov v polovodi¢ovom sektore;
e Zabezpecenie odborného zdzemia pre realizaciu vyskumu, vyvoja a vyroby na Slovensku;
e Priprava novych $pecialistov v oblastiach navrhu vykonovych modulov/ chipletov, testovania,
vyrobnych procesov a systémovej integracie;
e Vznik novych pracovnych miest s vysokou pridanou hodnotou;
e Posilnenie atraktivity Slovenska pre zahrani¢né investicie a vyskumné partnerstva.

Udrzatelnost

Vzdelavacie aktivity budu rozvijané v dlhodobej spolupraci s akademickym sektorom, technologickymi
firmami a samosprdvami. Ziskané know-how, metodiky a vytvorené Skoliace programy budu
replikovatelné, prispdsobitelné a vyuZitelné aj po skonceni projektu, ¢im sa zabezpedi ich dlhodoby
dopad na budovanie znalostnej ekonomiky v oblasti mikroelektroniky.

3.2: Spolupraca s podnikatel'skou praxou a podpora medzinarodnej spoluprace (v silade s pravidlami
Statnej pomoci)
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Cielom tejto podaktivity je vytvorit a posilnit efektivne prepojenia medzi akademicko-vyskumnym
sektorom a sukromnym priemyslom, a to s dérazom na rozvoj aplikovaného vyskumu, technologického
transferu a podporu medzinarodnych inovacnych partnerstiev.

Ciel'ové skupiny
e slovenské a zahrani¢né technologické firmy (vratane startupov),
e vyskumné a inovacné centrd, univerzity.

V ramci podaktivity budu realizované nasledovné aktivity:

e Spolocné vyskumno-vyvojové projekty medzi vyskumnymi institiciami a firmami z oblasti
navrhu, vyroby a testovania polovodic¢ovych komponentov;

e Zriadovanie a podpora demonstracnych projektov, pilotnych liniek a testovacich kapacit
otvorenych pre priemyselné subjekty v rezime zdielanych infrastruktur;

e Organizdcia matchmakingovych a networkingovych podujati medzi vyskumom a
podnikatelskym sektorom;

e Zapdajanie slovenskych subjektov do medzinarodnych konzorcii v oblasti polovodicovych
technoldgii a digitalnej ekonomiky (Horizon Europe alebo Chips JU);

e Podpora transferu technoldgii, licencovania a spin-off procesov zo slovenskych vyskumnych
organizacii.

Medzindrodna spolupraca

V spolupraci s eurdépskymi vyskumnymi centrami a technologickymi platformami bude podporena
Ucast slovenskych subjektov v nadnarodnych vyskumnych a inovaénych programoch. Cielom je
prepojit narodné aktivity s eurédpskymi hodnotovymi retazcami v oblasti polovodicov, ako aj vytvorit
predpoklady pre buduci vstup slovenskych subjektov do eurdpskych projektov velkého rozsahu (napr.
IPCEI ME/CT, Chips JU calls, Horizon Europe).

Ocakavané vystupy a dopad

e Prepojenie vyskumu s redlnymi potrebami priemyselného sektora;

e ZvySenie transferu vyskumnych vysledkov do praxe a ich komercionalizacie;

e Podpora inovativnych startupov a spin-offov;

e Vznik medzinarodnych partnerstiev a spolocnych projektov so zahraniénymi firmami a
vyskumnymi organizdciami;

e Vytvorenie udrzatelného modelu spoluprace, ktory posilni konkurencieschopnost slovenského
polovodi¢ového a technologického priemyslu.

Deliace linie s vyzvou "PSK-MSVVM-022-2025-DV-EFRR", Nazov vyzvy: ChipsJU CCC - Podpora ucasti
v aktivitdch Eurdpskeho aktu o cipoch — ChipsJU ,,Chips Competence Centre” a projektom
»Slovenské kompetencné centrum pre polovodice a back-end technolégie”:

Hlavnym ciefom ndrodného projektu ,Slovenské laboratérid pre Cipy” je vybudovanie narodnej ¢ipovej
infrastruktury, ktord zabezpeci technologicky rozvoj nielen na Urovni vedecko-vyskumnych kapacit, ale
aj na Urovni rozvoja podnikatelského sektora (prioritne MSP a start-upov) v oblasti ¢innosti stvisiacimi
s ndvrhom, dizajnom back-end technolégii.

Oba projekty su vzajomne komplementarne, avSak nedochadza pri ich implementacii k dvojitému
financovaniu, ktoré je jasne oddelené deliacou liniou na jednej strane aktivitami cielene orientovanymi
na vytvorenie infrastruktirneho ekosystému pre VaV aktivity v oblasti modernych ¢ipovych technolégii
sluziacej pre vsetky typy relevantnych institlcii a na druhej strane kompetenénym centrom, ktoré bude
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iniciativy v oblasti podpory polovodi¢ového ekosystému realizovat formou ,soft” aktivit
a poskytovanim sluzieb aj v spolupraci s partnermi konzorcia, ktori Kompetencéné centrum tvoria (SK
Chips, STU, EIU SAV, CVTI).

Zdoraznujeme, ze tento model rozvoja ekosystému pre podporu vyskumu, vyvoja a ndsledne aj inovacii
kombinaciou aktivit narodného projektu (investicie do chybajlcej infrastruktiry — komplementarne;j
k eurépskej pilotnej linke €. 3) je v stlade s postupom aj susediacich ¢lenskych $tatov. Ceskd republika
zriadila taktiez Narodné polovodi¢ové kompetenéné centrum, pricom okrem jeho aktivit, ktoré boli
dané priamo zo strany Eurdpskej komisie, ide investovat dalSich cca. 50 mil. EUR do vyskumnej
infrastruktiry. Obdobnym spdsobom postupuje Rakusko, ktoré ma v tejto oblasti niekolkoroény
naskok — ked' vytvorilo v roku 2028 narodnu vyskumnu infrastrukturu pre Cipové technolégie — Silicon
Austria Labs — kde z verejnych zdrojov do roku 2026 planuje preinvestovat 130 mil. EUR. Struktura
komplementarnych aktivit (ndrodné kompetencné centrd — vyskumné experimentalne pilotné linky) —
je v kone¢nom désledku zadefinovana priamo Eurépskym aktom o Cipoch.

Rodova rovnost a rovnaké prileZitosti a DNSH

Vsetky aktivity v rdmci narodného projektu su rodovo nezavislé. Na vysledky narodného projektu sa
nevztahuje rodové hladisko. Rodové hladisko vstupuje do hry vtedy, ked st ludia individudlne
ovplyvneni pouzitelnostou a/alebo vnimanim konkrétneho produktu. Vysledky narodného projektu su
uréené pre vsetkych a vysledky nerozliSuji medzi pohlaviami. V systéme narodného projektu sa
nerobia Ziadne rozdiely medzi pohlaviami a vSetky aspekty poskytovania sluzieb a realizdcie mo6zu
rovnako vykonavat a odoberat Zeny aj muzi, bez pritomnost diskriminacnych kritérii a zohladrujtc
vytvarat podmienky pre pristup aj znevyhodnenym osobam, t.j. osobam so zdravotnym postihnutim.
Vsetky vysledky projektu, sluzby ako aj dostupni online nastroje vzniknuté v dosledku projektu budu
pristupné v stlade so zakladnymi pravami a Chartou zakladnych prav EU vratane dérazu na rovnost
muZov a zZien. Konzorcium, na zaciatku realizacie projektu prijme opatrenia (Projektova stratégia
rodovej rovnosti), ktoré budd zabranovat diskriminacii a zohladnia potreby pristupu pre osoby so
zdravotnym postihnutim. Je potrebné uviest, Ze Ziadatel ako aj zapojeni partneri sl viazani prijatymi
stratégiami rodovej rovnosti, ktoré si v sulade s Narodnou stratégiou rodovej rovnosti a rovnosti
prilezitosti a prislusSnym akénym planom. Pozicie vyskumnych pracovnikov ako aj riadiaceho personalu
sa obsadzuju s ohladom na rodovu rovnost v oblasti prijimania zamestnancov a zamestnankyn a v
oblasti kariérneho rastu. Taktiez vSetci partneri maju svoje interné akéné plany Stratégie rodovej
rovnosti.

V ramci opravnenych aktivit projektu zameranych na zvysSovanie kvalifikacie, rekvalifikacie, taktiez pri
vybere Gcastnikov v rdmci vsetkych vzdeldvacich aktivit nebude dochadzat k diskrimindcii, k
znevyhodnenym podmienkam na zdklade pohlavia alebo prislusnosti k akejkolvek znevyhodnenej
skupine.

Pri vybere administrativnych a odbornych kapacit zapojenych do riadenia a realizacie projektu bude
dodrzany princip rovnosti muzov a Zien a princip nediskrimindcie. Rovnako aj v radmci mzdového
ohodnotenia administrativnych a odbornych kapacit nebude dochédzat ku diskriminacii k nerovnému
odmenovaniu za rovnaku pracu na zaklade pohlavia alebo prislusnosti k akejkolvek znevyhodnenej
skupine os6b.

Projekt svojimi aktivitami a vysledkami nebude mat negativny vplyv vradmci opatreni ,do not
significant harm”.

UdrZatelnost ndrodného projektu:

Konkurencieschopnost a prinosy pre spoloénost
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Slovensky priemysel sa stal silne zavislym od automobilového priemyslu, ktory sa rychlo transformuje
na vyrobu elektrickych a hybridnych automobilov. Preto prdve podpora polovodicového a
elektronického sektora priamo reaguje na rasttce potreby slovenského priemyslu.

Projekt priamo reaguje na ciele, na ktoré sa zameriava "Zakon o Cipoch", so zameranim na udrzatelnu
mobilitu a efektivne vyuZivanie zdrojov, ako aj na potreby slovenského priemyslu, ktory horuckovito
hlada a poZaduje novych vysokokvalifikovanych inZinierov v oblasti vykonovych polovodicovych
suciastok a systémov, navrhu novych koncepcii, ako aj ich riadenia.

V Eurdpskej Unii aj v Slovenskej republike podiel mikroelektronickej vyroby v poslednych desatrociach
klesa. V Eurdpe zo 40 % svetového podielu v roku 1990 na 8 % podiel v roku 2020. To predstavuje
geopolitické riziko, ako aj hrozbu pre stabilitu narodného hospodarstva vzhfadom na Siroké
vyuzivanie mikroelektronickych komponentov inymi priemyselnymi odvetviami (energetika,
automobilovy priemysel, informatika, telekomunikacie, ...). Slovensko v minulosti stratilo svoj jediny
zavod na vyrobu polovodi¢ovych cdipov a sudiastok (On Semiconductor Piestany) v dosledku
nedostatoénych statnych investicii. Stale vsak disponuje vyskumnymi kapacitami na vyvoj novych
polovodi¢ovych materidlov, ndavrh elektronickych suciastok, integrovanych obvodov a
mikroprocesorov, ktoré su napriek nedostatocnému financovaniu schopné prinasat svetovo uznavané
vysledky a vystupy. Na Slovensku st pritomné aj technoldgie na navrh, montaz a vyrobu (nie viak na
vyskumné ucely) vykonovych polovodicovych modulov, ktoré su potrebné pre vsetky typy
vykonovych elektronickych systémov, ako su menice pre veterné elektrarne, napdjacie zdroje,
nabijacie systémy pre elektronické vozidla, ako aj ich pohonné systémy. V obmedzenom rozsahu sa
podarilo udrzat aj vyskumné a vyvojové kapacity na univerzitich a v elektronickych spoloc¢nostiach,
ktoré sa aktivne zaoberaju ndvrhom novych vykonovych systémov a obvodov pre priemyselné a
automobilové aplikacie. Projekt je preto zamerany na priamu podporu existujticich subjektov, ktoré
sa venuju navrhu a integracii systémov mikroelektroniky a vykonovej elektroniky, a to rieSenim
transferu najmodernejsSich technolégii v oblasti zapuzdrenia, komponentov a aplikacii vykonovej
elektroniky.

Strednodoby vplyv:

v Projekt bude délezitym krokom k znovuziskaniu slovenskej technologickej suverenity v
oblasti polovodicov.

v Projekt bude vyznamnou pomocou pre rozvoj technologickej infradtruktiry potrebnej pre
rozvoj vykonovej elektroniky na Slovensku.

v’ Ziskané know-how z innosti poméze pri vyskume a vyvoji novych technolégii

v' Poskytnutd infrastrukttra umozni aktivnu Gcast na projektoch EU a znasobi tak investované
prostriedky.

v Délezitym dopadom je udrzanie a stabilizacia vedeckych kapacit na Slovensku a vytvorenie
prostredia pre rast a rozvoj mikroelektroniky na Slovensku.

v' Okamfitad podpora zamestnanosti - vytvorenie pracovnych miest pre vysokokvalifikovanych
inZinierov a vedcov.

v" Hospodarsky vplyv - Podpora navrhu elektronickych vyrobkov s vysokou pridanou hodnotou.

Dlhodoby vplyv:

v" Odolnost dodavatel'ského retazca: Z dlhodobého hladiska bude mat projekt pozitivny vplyv
na zvySenie odolnosti dodavatelského retazca, najma pokial ide o podporu vzniku
diverzifikovanych spolocnosti bez fabrickych technoldgii, ktoré zarucuja udrzatelnost vyroby
v Eurdpe. Usilie o diverzifikiciu a zabezpelenie dodavatelského retazca v Eurdpe je
nevyhnutné, aby sa predislo buducim zranitelhostiam.

v" Prispdsobenie sa novym vyzvam: Rozsah projektu pokryva celd $kalu hodnotového retazca
vyroby novych typov polovodi¢ov pouzZivanych v priemysle ako celku. Projekt prinesie nové
vyzvy a vytvori novy inovacny priestor na zabezpecenie nového ekosystému v rdmci SR pre
realizaciu vyskumu a vyvoja novych typov materidlov, novych recyklaénych procesov a pod.
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v" Udriatelnost a energeticka G¢innost: Polovodiée zohrdvaju klucovu dlohu pri vytvarani
udrzatelnejsich a energeticky ucinnejsich technoldgii. Umozniuju pokrok v oblasti vyroby Cistej
energie, dopravy a riadenia energie, ¢im prispievaju k boju proti zmene klimy.
v" Vzdeldvanie a rozvoj pracovnej sily: Odvetvie si vyZaduje vysokokvalifikovani a vzdelanu
pracovnu silu. 65 % pracovnej sily tvoria odbornici s bakaldarskym, magisterskym alebo
vysokoskolskym vzdelanim. Poskytuje prilezitosti pre vedcov, inZinierov a vyskumnych
pracovnikov, ktori mozu prispiet k vyvoju Spickovych technoldgii. Podpora vzdeldvania a
odbornej pripravy v oblastiach suvisiacich s polovodi¢mi je kfu¢om k budicemu pokroku.
v" Spoloéensky vplyv projektu: projekt podporuje najmi hlavné spolocenské potreby na
globalnej eurdpskej a slovenskej politickej urovni
» Projekt je priamou reakciou na eurdpsku vyzvu Green Deal a jej ciele transformovat
ekonomiky tak, aby do roku 2050 dosiahli klimaticki neutralitu bez toho, aby bol
obmedzeny hospodarsky rast, a to prostrednictvom udrzatelného vyuzivania prirodnych
zdrojov a vyskumu novych polovodi¢ovych materidlov a modernych energetickych
zariadeni.

> Projektpredstavuje stavebny kameri na ceste k cielu Zakona o ¢ipoch, ktorym je vytvorenie
eurdopskeho Cipového ekosystému. Projekt bude dolezitym krokom k znovuziskaniu
slovenskej technologickej suverenity v oblasti polovodicov.

» Celkovo: zavedenim novych cenovo dostupnych a udrzatelnych sluZieb projekt prispeje k
dosiahnutiu ciefov EU v rdmci programu Fit for 55.

Slovensko je silné vo vyskume zékladnej vedy a ma solidne zaklady v oblasti vykonovych elektronickych
modulov a navrhu obvodov, ale malo sa zameriava na navrh integrovanych obvodov.

UdrZatelnost ako horizontalny princip projektu:

Na zaklade analyzy situacie na Slovensku sme definovali nasledujuce zakladné kroky, ktoré je potrebné

na Slovensku realizovat, a priamo sme ich zapracovali do projektu:

e Kratkodobo:

o Posilnenie vyskumu technoldgie polovodicov
0 ZaCiatok rozvoja ludskych zdrojov pre sektor polovodi¢ov (ludské zdroje pre vyskum;
[udské zdroje pre vyrobu pracovnej sily)
e Strednodoby horizont:
o Podporovat priemysel dizajnu integrovanych obvodov
o Podpora talentov/HR

e Dlhodobo:

o zvladnut buduci trend vyvoja elektrickych vozidiel a inteligentnych vozidiel, ktory si
vyzaduje priemysel a medzinarodné trendy

Zakladom Uspechu projektu je udrZatelnost a pokracovanie aktivit aj po ukonceni financovania

z ndrodnych zdrojov. Preto sme principy udrZatelnosti horizontalne zaclenili do celého projektu

nasledujicim spoésobom:

e vyber tém projektu: sa zameriava na oblast polovodi¢ovych technoldgii, ktoré priamo suvisia s
prioritami na Grovni EU (Chips Act/Green Deal/STEP Technoldgie), ako aj s ndrodnymi sektorovymi
prioritami — to znamenda, Ze ide ooblasti, vramci ktorych boli alokované znacné
medzinarodné/narodné a verejné/sukromné zdroje, o ktoré sa SK Chips bude uchadzat a ktoré
budl zdrojom finanénej udriatelnosti projektu®’,

e venovat osobitnd pozornost komunikacie s ciefovymi skupinami - okrem akademickych institucii aj
zalozenym inovativnym zdruZeniam s progresivnymi stratégiami rozvoja a priemyslu,

47 SK CHIPS vzhladom na svoje unikatne postavenie, ktoré je popisané v tomto zamere, je garantom toho, Ze bude
vediet’ ziskat’ zdroje na d’al$i rozvoj, prevadzku a odborné aktivity nadvézujiuce na narodny projekt.
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Aktivity sU navrhnuté tak, aby presahovali dobu trvania projektu a vytvorenie ndarodného
polovodicového ekosystému na Slovensku.

Tento pristup tiez umozniuje definovat presné hodnoty ocakavanych vysledkov a dopadov
projektovych aktivit (kvalitativne aj kvantitativne), ktoré prinesd vyznamné a priame prinosy meratelné
v rdmci sledovanych Udajov. Ocakdvame, Ze vysledky budu dosiahnuté v ramci realizicie projektu a
odhadované dopady budu dosiahnuté v dlhodobom horizonte v obdobi udrZatelnosti projektu.
Hodnoty vybranych meratelnych ukazovatelov reSpektuju nase skusenosti tykajlice sa vysledkov a
dopadov podobnych projektov.

Zhrnutie - Klti¢ové dovody realizacie projektu:
Situacia na Slovensku je nasledovna:

e Slovensko ma pevné zaklady v automobilovom priemysle. Mohlo by vyuZit existujuci
nadvazujuci aplikacny priemysel na kultivaciu talentov v oblasti konstrukcie integrovanych
obvodov a vytvorit dobry zaklad pre buduci rozvoj elektrickych vozidiel a inteligentného
vyrobného priemyslu.

e Slovensko ma excelentny vyskum v oblasti GaN a SiC pre dalsi vyvoj polovodicovych suciastok
(SAV, STU a dalsie akademické vyskumné dstavy vyvinuli velké usilie v oblasti suciastok GaN a
SiC, zatial ¢o vyrobcovia ako Onsemi a SEMIKRON dlhodobo pracuju na puzdreni a testovani
automobilovych integrovanych obvodov a vykonovych modulov)

e Miestne talenty maju dobré znalosti v oblasti vykonovych elektronickych modulov a navrhu
obvodov. Kazda skola vsak ro¢ne vyskoli len obmedzeny pocet Studentov pre ndvrh
integrovanych obvodov. Tento pocet talentov je nizsi, ako je potrebné na rozvoj
polovodi¢ového priemyslu.

e Automobilovd vyroba je délezitym aplikaénym trhom pre polovodi¢ovy priemysel a na
Slovensku ma silné zastupenie.

V roku 2030 budu elektronické systémy predstavovat 50 % nakladov na nové automobily. Automobily
sa vyvijaju smerom k samocinnému riadeniu a su vybavené inteligentnymi kokpitmi. Vyrazny ndrast
novych aplikacnych Cipov, ako su umeld inteligencia, komfort a zabava, vysokorychlostné siete. Tieto
vysokorychlostné pocitatové komponenty sa musia vyrabat pomocou pokrocilych vyrobnych
procesov. KedZe Slovensko ma solidny automobilovy priemysel - s rasticim dopytom po elektrickych
vozidlach, v buducnosti sa bude stéasne zvySovat dopyt po automobilovych polovodicoch, ¢o vytvori
obchodné prilezitosti pre nové aplikacie v polovodicovom priemysle - vidime v tom potencialnu
konkurencénu vyhodu pre Slovensko.

Vsetky tieto skutoCnosti vyrazne odévodnuju realizaciu projektu na Slovensku.

Finanéna udrzatelnost projektu:

Finanénad udrZatelnost projektu bude zabezpedend jednak z prostriedkov planovanych élenskych
prispevkov existujucich abuducich ¢lenov SK Chips az prostriedkov planovanych prijmov za
poskytovanie sluzby, spojenej s pristupom k narodnej infrastruktire pre priemysel, maximalne ale na
rocnej baze hospodarske vyuZitie nepresiahne 20 % celkovej rocnej kapacity, ako aj z dalSich
komplementdrny ndrodnych a medzindrodnych odbornych aktivit SK CHIPS vychadzajucich z Aktu
o ¢ipoch a suvisiacich iniciativ EU — ako je uvedené vyssie.

10.Predpokladany ¢asovy ramec

Predpokladany datum vyhlasenia vyzvy 09/2025

vo formate mesiac/rok

Predpokladana doba realizacie NP 52 mesiacov
v mesiacoch

Terminy v tabulke nie su zdvéizné.
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11.Finanény ramec48

a) Ziadatela*

Fond

Eurépsky fond regionalneho rozvoja

Celkové opravnené vydavky NP podla
kategérie regiénu*® (v EUR)

viac rozvinuty region

22 499 960,00 Eur

Vyberte polozku.

Zdroj EU podla kategérie regiénu®® (v EUR)

viac rozvinuty region

8999 984,00 Eur

Vyberte polozku.

Zdroj §R podra kategérie regionus® (v EUR) viac rozvinuty’i region 13 499 976,00 Eur
Vyberte poloZku.
Vlastné zdroje prijimatela®? podla kategérie | viac rozvinuty region 0,00 Eur
regiénu®: (v EUR) Vyberte polozku.
Zdroj EU 40%
Miera spolufinancovania (v %) Statny rozpocet SR 60%
Prijimatel 0%

Uplatiiovanie Specifického pravidla
financovania®* (ak relevantné)

Pausalna sadzba

Zdroj pro-rata (v %)

Vyberte polozku.

Neuplatfiuje sa

Vyberte polozku.

Neuplatfiuje sa

V pripade uplatiiovania systému pro-rata
uvedte sposob jeho stanovenia (pomer
medzi VRR a MRR), ktory sa uplatiiuje v
pripade realizacie operacii s prinosom pre
oba kategorie regidnov, vratane nazvu
dokumentu v akom bol stanoveny.

Neuplatfiuje sa

*V ramci zameru Narodného projektu sa pre Ziadatela aplikuji Specifické pravidla financovania

podla tabulky ¢. 12 stratégie financovania.

b) partnera (ak relevantné)

Fond

Vyberte polozku.

Celkové opravnené vydavky NP podla
kategérie regiénu® (v EUR)

Vyberte polozku.

Neuplatfiuje sa

Vyberte polozku.

Neuplatfiuje sa

Zdroj EU podla kategérie regiénu®® (v EUR)

Vyberte polozku.

Neuplatfiuje sa

Vyberte polozku.

Neuplatfiuje sa

Zdroj SR podla kategérie regiénu®’ (v EUR)

Vyberte polozku.

Neuplatfiuje sa

Vyberte polozku.

Neuplatfiuje sa

Vyberte polozku.

Neuplatfiuje sa

8 Financny ramec je potrebné uvddzat za cely NP spolu a v pripade financovania NP z viacerych priorit/Specifickych cielov, aj v rozdeleni

podla Specifickych cielov.

49V pripade Kohézneho fondu vyberte ,neaplikuje sa“.
50V pripade Kohézneho fondu vyberte ,,neaplikuje sa“.
51V pripade Kohézneho fondu vyberte ,,neaplikuje sa“.

52 Uvedte v sulade so Stratégiou financovania Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja, Eurépskeho socialneho fondu plus, Kohézneho fondu,
Fondu na spravodlivi transformaciu a Eurépskeho namorného, rybolovného a akvakultirneho fondu na programové obdobie 2021 — 2027
53V pripade Kohézneho fondu vyberte ,neaplikuje sa“.

54 Uvedte konkrétne Cislo tabulky a jej ndzvu podla Stratégie financovania Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja, Eurépskeho socialneho
fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivi transformaciu a Eurépskeho namorného, rybolovného a akvakultirneho fondu na
programové obdobie 2021 — 2027.

55V pripade Kohézneho fondu vyberte ,neaplikuje sa“.

%6V pripade Kohézneho fondu vyberte ,neaplikuje sa“.

57V pripade Kohézneho fondu vyberte ,,neaplikuje sa“.
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Vlastné zdroje partnera®® podla kategérie Vyberte polozku. Neuplatfiuje sa
regionu® (v EUR)

Zdroj EU Neuplatfiuje sa

Miera spolufinancovania (v %) Statny rozpocet SR Neuplatfiuje sa

Partner Neuplatfiuje sa

] o Vyberte polozku. Neuplatiuje sa

Zeieipregatel i) Vyberte polozku. Neuplatiuje sa

V pripade uplatiiovania systému pro-rata
uvedte sposob jeho stanovenia (pomer
medzi VRR a MRR), ktory sa uplatiiuje v
pripade realizacie operacii s prinosom pre
oba kategorie regiénov, vratane nazvu
dokumentu v akom bol stanoveny.

Neuplatfiuje sa

12.Rozpocet

Vtejto Casti uvedte, ako bol pripravovany indikativny rozpocet a ako splfia kritérium , hodnota
za peniaze”, t. j. akym spésobom bola odhadnutd cena za kaZdu poloZku, napr. prieskum trhu, analyza
minulych vydavkov spojenych s podobnymi aktivitami, nezdvisly znalecky posudok. V pripade,
ak priprave projektu predchddza vypracovanie Studie uskutocnitelnosti, ktorej vysledkom je, okrem
iného aj urlenie vysky alokdcie, je potrebné uviest tuto Studiu ako zdroj urcenia vysky financénych
prostriedkov. Skupiny vydavkov doplrite v sulade s Priruckou k oprdvnenosti vydavkov v platnom zneni.
V pripade infrastrukturnych projektov, ako aj projektov suvisiacich s obnovou mobilnych prostriedkov,
sa do ukoncenia verejného obstardvania uvddzaju polozky rozpoctu len do urovne aktivit.

Uvedte, ¢i bude v ndrodnom projekte vyuZité zjednodusené vykazovanie vydavkov a ak dno, ktord
forma. V pripade vyuzZitia pausdlnej sadzby, ktorej vyska je stanovend v nariadeni, sa sp6sob stanovenia
sadzby nepoZaduje.

V pripade, Ze Ziadatel/partner poskytuje financny prispevok uZivatelovi, identifikujte v tabulke niZsie,
o ktoré skupiny vydavkov ide.
Indikativna vyska financnych prostriedkov uréenych na realizaciu narodného projektu a ich vystizné

zdovodnenie
Predpokladané finanéné | Celkové opravnené

prostriedky na aktivity vydavky Planované vecné vymedzenie
NP (v EUR)
Hlavné aktivity
Aktivita 1 Dizajn, 18 511 000,00

obstaranie,
sprevadzkovanie
narodnej vyskumnej
infrastruktury

a vybudovanie
"Slovenskych laboratérii
pre Cipy" (Slovak Chips
Labs)

%8 Uvedte v sulade so Stratégiou financovania Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja, Eurépskeho socialneho fondu plus, Kohézneho fondu,
Fondu na spravodlivi transformaciu a Eurépskeho namorného, rybolovného a akvakultirneho fondu na programové obdobie 2021 — 2027
59V pripade Kohézneho fondu vyberte ,neaplikuje sa“.
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022 - Samostatné
hnutelné veci a subor
hnutelnych veci

16 000 000,00*

Obstaranie narodnej pilotnej linky a jej uvedenie do
prevadzky - Vybudovanie, sprevadzkovanie a
spristupnenie narodnej vyskumnej infrastruktary v
podobe pilotnej linky pre Cipy. Cena uréena na zaklade
odborného odhadu pracovnikov SK Chips.
Predpokladany rozpis technoldgie, ktora bude tvorit
narodné pilotnu linku je uvedeny v prilohe ¢. 1 Zameru
narodného projektu.

548 - Vydavky na
prevadzkovu €innost

400 000,00

Vydavky na prevadzku narodnej pilotnej linky pocas
doby realizacie projektu - Vypocet prevadzkovych
nakladov narodnej pilotnej linky na obdobie realizacie
projektu.

518 - Ostatné sluzby

300 000,00

Sluzby spojené s ndkupom zahrani¢ného know-how.
Cena urcena na zaklade odborného odhadu pracovnikov
SK Chips.

Jedna sa nasledujuci predpokladany rozsah sluzieb:

e  Monitorovanie eurdpskeho priestoru Cipov z ohfadu
prijimania rozhodnuti v sektore polovodi¢ov v
Eurdpe,

e Sirenie informéacii o disponibilnych kapacitach a
dosahovanych vysledkov slovenského
polovodicového ekosystému v zahranié¢i vratane
podpory pre ziskavanie novych projektov
slovenskych partnerov v rdmci novych i existujucich
konzorcii, pozitivna disemindcia,

112 - Zasoby

100 000,00

Spotrebny material pre chod pilotnej linky — vydavky
uréené na zdklade cennikov a cenovych ponuk.

521 — Mzdové vydavky

500 000,00

Vydavky na odborny personal — vypocet na zaklade
odmenovacej politiky SK Chips. Priemerny pocet FTE 2,5
s predpokladanou celkovou cenou prace na rok

115 385,00 EUR/rok.

907 - Pausalna sadzba vo
vyske 7 % na nepriame
vydavky podla clanku 54
pism. a) NSU.

1211 000,00

Pausalna sadzba vo vyske 7% u opravnenych priamych
vydavkov aktivity.

Aktivita 2 Pilotné
vyskumno-vyvojové
aktivity na pilotnej linke

1872 500,00

518 - Ostatné sluzby

400 000,00

Sluzby spojené s prenosom know-how z eurdpske;j
pilotnej linky ¢. 3 — cena definovana na zaklade cenovej
ponuky od koordinatora pilotnej linky ¢. 3.

Jedna sa nasledujuci predpokladany rozsah sluzieb:
Poskytovanie odbornych konzultacii pri technologickom
navrhu pilotnej narodnej linky vratane zabezpecenia
komplementarity s ostatnou eurdpskou infrastrukturou
vybudovanou v ramci eurdpskych pilotnych liniek.

013 - Softvér

350 000,00

Nakup licencii pre realizovanie vyskumnych uloh (napr.
Ansys, Altium designer, Solidworks a pod.) — cena urcéena
na zaklade cenovych ponuk od potencidlnych
dodavatelov.
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vyske 7 % na nepriame
vydavky podla clanku 54
pism. a) NSU.

521 — Mzdové vydavky 1 000 000,00 Vydavky na odborny personal — vypocet na zaklade
odmeniovacej politiky SK Chips.
Priemerny pocet FTE - 4 s predpokladanou celkovou
cenou prace na rok 230 770,00 EUR/rok.

907 - Pausalna sadzba vo | 122 500,00 Pausalna sadzba vo vyske 7% u opravnenych priamych

vydavkov aktivity.

Aktivita 3 Medzinarodna
spolupraca a budovanie
kapacit

2116 460,00

518 - Ostatné sluzby 400 000,00 Sluzby spojena s poskytovanim tréningov a ucasti
zahranicnych expertov na realizacii aktivity — cena
definovana na zaklade odborného odhadu
zamestnancov SK Chips.

Jedna sa nasledujuci predpokladany rozsah sluzieb:

¢ Konzultdcie v oblasti nastavovania orientacie
spoluprace centra vo vztahu k medzinarodnym viazbam a
zmenam, tykajucim sa rozvoja polovodi¢ového
ekosystému v Eurdpe

512 — Cestovné nahrady | 78 000,00 Cestovné nahrady pre vyskumnych a inych pracovnikov
za Ucelom ziskania kvalifikacnych predpokladov pre
pracu s pilotnou linkou — odborny odhad zamestnancov
SK Chips.

521 — Mzdové vydavky 1500 000,00 Vydavky na odborny personal — vypocet na zaklade
odmenovacej politiky SK Chips.

Priemerny pocet FTE - 6 s predpokladanou celkovou
cenou préace na rok 346 154,00 EUR/rok.

907 - Pausalna sadzba vo | 138 460,00 Pausalna sadzba vo vyske 7% u opravnenych priamych

vyske 7 % na nepriame vydavkov aktivity.

vydavky podla clanku 54

pism. a) NSU.

Hlavné aktivity spolu 22 499 960,00

Podporné aktivity

skupina vydavkov

Neuplatfiuje sa

Neuplatfiuje sa

skupina vydavkov

Neuplatfiuje sa

Neuplatfiuje sa

Podporné aktivity Neuplatiuje sa
SPOLU
CELKOM 22 499 960,00

*Planované rozdelenie nakladov na pilotnu linku vratane predpokladaného zoznamu zariadeni:

1. Technologické zariadenia a systémy zastreSujuce kategériu skladania inteligentnych vykonovych
polovodi¢ovych modulov (predpokladand hodnota 7 mil EUR).

e Tlaciarne spajkovacej pasty a spekacej pasty s prislusenstvom
e (Osadzacie automaty polovodic¢ovych Cipov a podpornych suciastok s prislusenstvom

Vakuové, konvekéné a infra pretavovacie pece spajkovacej pasty s prislusenstvom
Sintrovacie systémy spekacej pasty v prevedeni tlakové a beztlakové s prislusenstvom
Umyvacie Cistiace linky na baze vodnych alkalickych detergentov s prislusenstvom
Plazmatické Cistiace systémy s prislusenstvom

e Automatizované nanasacie systémy lepidiel a tmelov s prislusenstvom
e Kontaktovacie a zvaracie systémy s prislusenstvom
e Priemyselné susSiace pece s ochrannou atmosférou s prisluSenstvom
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e Lisovacie systémy puzdrenia formou granulatov (Molding) s prislusenstvom

e Systémy formovania a strihania kontaktov, pinov a terminalov s prislusenstvom
e Laserové popisovacie, gravirovacie a rezacie systémy s prislusenstvom

e Frézovacie systémy pre Upravy substratov s prisluSenstvom

Technologické zariadenia a systémy zastreSujuce kategdriu inSpekcie inteligentnych vykonovych
polovodi¢ovych modulov. (predpokladana hodnota 3 mil. EUR).

e Systémy optickej kamerovej inSpekcie s prislusenstvom

e Systémy optickej profilometrie s prislusenstvom

e Systémy optickej mikroskopie

e 3D CT rontgenové tomografy s prislusenstvom

e Skenovaci akusticky mikroskop s prislusenstvom

e Skenovaci elektronovy mikroskop s prislusenstvom

e Testovaci systém pevnosti zvaranych spojov s prislusenstvom

Technologické zariadenia a systémy zastresSujuce kategdriu charakterizacie inteligentnych
vykonovych polovodi¢ovych modulov. (predpokladana hodnota 2,5 mil. EUR).

e Kontaktovacie hrotové automatizované stanice s prislusenstvom

e Automatizovany systém testovania polovodicovych Cipov s prislusenstvom

e Automatizovany systém testovania polovodicovych vykonovych modulov s prislusenstvom

e Systém tepelnej charakterizacie s prisluSenstvom

e Systém dynamickych spinacich parametrov s prislusenstvom

e Systémy elektrickej izolaénej pevnosti s prislusenstvom

e Systémy vykonového cyklovania s prislusenstvom

e Systémy ochrannych a bezpeénostnych zabran, klietok a krytov s prislusenstvom

Predposlednou kategdriou je testovanie vykonovych modulov formou aplikacného nasadenia
v redlnych systémoch ako su prototypy spinacich zdrojov a menicov, kde je mozné vidiet a sledovat
zmeny vSetkych dolezitych parametrov vykonovych modulov v praktickom nasadeni.
(predpokladana hodnota 2,0 mil. EUR).

e Digitdlne osciloskopy s prislusenstvom

e Generatory priebehov s prislusenstvom

e Vykonové laboratdrne zdroje s prislusenstvom

e Osciloskopické sondy s prislusenstvom

Vykonové zatazové systémy s prislusenstvom

Digitalne multimetre s prislusenstvom

Spektralne a vektorové analyzatory s prislusenstvom

Sietové analyzatory s prislusenstvom

e Vykonové analyzatory s prisluSenstvom

e Testovacie laboratérne platformy s prislusenstvom

e Testovacie lavice s prislusenstvom

e Systémy elektromagnetickej kompatibility s prisluSenstvom

e Spajkovacie ru¢né systémy s prislusenstvom

Posledna kategdria je automatizacia technologickych procesov, ktora prepdja vybrané
technologické zariadenia a zabezpecuje dosiahnutie poZadovanych presnosti a opakovatelnosti vo
vykonavanych procesoch. Automatizacna Cast pilotnej linky bude prevazne tvorena prvkami ako
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su 6-0sé roboty, linedrne aktudtory, transportné systémy, dopravnikové systémy, poddvace,
davkovacie systémy.

Predpokladand obstardvacia cena pre uvedené technologické zariadenia (predpokladana hodnota
1,5 mil. EUR).

V pripade zvysenia celkovych oprdvnenych vydavkov NP (po jeho schvdleni komisiou
pri Monitorovacom vybore pre Program Slovensko 2021 — 2027) o viac ako 15 % (a nejde o pripad, kedy
je urcenie alokdcie vysledkom realizovanej studie uskutocnitelnosti), riadiaci orgdn /
sprostredkovatelsky orgdn predloZi pred vyhldsenim vyzvy na schvdlenie prislusnej komisii pri
Monitorovacom vybore pre Program Slovensko 2021 — 2027 upraveny zdmer NP.

Ostatné zmeny v rozpocte projektu (napr. doplnenie novej skupiny vydavkov, vypustenie skupiny
vydavkov, zvysenie alebo zniZenie vysky oprdvnenych vydavkov v ramci skupin vydavkov a pod.) nie je
potrebné predkladat na schvdlenie prislusnej komisii pri Monitorovacom vybore pre Program Slovensko
2021 -2027.

13.Dalsie informacie o narodnom projekte

Definuje riadiaci orgdn / sprostredkovatelsky orgdn, ak je to relevantné, v nadvdznosti na zameranie
projektu (napr. v pripade IT projektov odkaz na dokumentdciu projektu dostupnu v Metainformacnom
systéme Ministerstva investicii, regiondlneho rozvoja a informatizdcie Slovenskej republiky
https://metais.vicepremier.gov.sk/).
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